Dell PowerEdge R7725
Installations- und Service-Handbuch

HINWEIS: Dieser Inhalt wurde mithilfe kunstlicher Intelligenz (KI) Gbersetzt. Er kann
Fehler enthalten und wird in der vorliegenden Form ohne jegliche Gewahr zur
Verfugung gestellt. Um den (nicht Ubersetzten) Originalinhalt einzusehen, beziehen
Sie sich bitte auf die englische Version. Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Inhalt
wenden Sie sich bitte an Dell unter Dell. Translation.Feedback@dell.com.

Vorschriftenmodell: E112S
Vorschriftentyp: E112S001

Neventer 20 D<A L Technologies




Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

@ ANMERKUNG: HINWEIS enthélt wichtige Informationen, mit denen Sie Ihr Produkt besser nutzen kénnen.

VORSICHT: ACHTUNG deutet auf mdgliche Schaden an der Hardware oder auf den Verlust von Daten hin und zeigt, wie
Sie das Problem vermeiden kdnnen.

A WARNUNG: WARNUNG weist auf ein potenzielles Risiko fiir Sachschdden, Verletzungen oder den Tod hin.

Copyright © 2025 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder ihren Tochtergesellschaften.
Andere Markennamen sind méglicherweise Marken der entsprechenden Inhaber.



Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Uber dieSes DOKUMENT..........ccueeeerreeeeaneeeresessneeeeeassssneeeseesssnneeesessssnnseesessssnneeesessssnseeesensanns 8
Kapitel 2: Konfiguration und Funktionen des PowerEdge R7725-System.........ccccoeormiermimiimireceirererenns 9
Systemkonfigurationen — Frontansicht des PowerEdge R7725-SySTEM.......cccoviiiiiirieieieeiee e 10
Systemkonfigurationen — Rickansicht des PowerEdge R7725-SyStem........cccoiiiiininceicee e 22
Systemkonfigurationen — Innenansicht des PowerEdge R7725-SyStem.......ccociiieriiieniieiiieeee s 25
Ausfindigmachen des Express-Servicecodes und der Service-Tag-NUMMEL.........cccoviriiiieiieieiesiee e 30
Etikett Mit Sy SteMINTOIMATIONEN. ... ..c ittt ettt et e ettt et e st e e sa e e st e s a e e sbesbt s sb e e sbesbtssreesbeeres e 31
Matrix flr Schienendimensionierung und RackkOmPatibIlItaTL..........coveriiiiriiree s 34
Kapitel 3: TechniSChe Daten........ccuiieieimiiriirirr s s s s s s s s rm s rar s s nmnnn 35
GENAUSEADMIESSUNGEN. ...ttt st b et e b e st e bt s e ese s b e s e s et et e e e be s e be s s e s e e b eseeb e e esessebe s enesbenensesens 36
GBWICIT B SYSTBIMIS.. .ttt ettt ettt ettt ettt et t et e et e bt e st e e st e s bt e b e e st e sbe et e e st e sae e st e e st e ebeesbeesbesbe e st e srtesreeeis 37
PrOZESSOrSPEZITIKATIONEN. ...ttt b bt b bt bbb bbbt eb s 37
PSU — TECANISCRE DATEN. ...tttk b et bbbt b bbb b bbb b bbbkttt es 37
TeChNISCNE DATEN AES LUTTEIS. ..ottt bbbttt et bbb bttt et bbbt ebe et 39
UNTErStUTZEE BelriEDSSY STEMIE. ..t iiiiiiiiiiit ettt ettt ettt e et et e et e et s et e et e e te et e e teate et e eteateateateareareareareans 40
Technische Daten der SYStEMIDATIEIIE. ........ivi ittt ettt ettt e e e ete e ete st e eteeseearaeeae s 41
Technische Daten der ErweiterUngSKarteN-RISEN ..ot 2y
ArbeitsspeiCher — TEChNISCNE DATEN........ciiiiiiiceee ettt ettt te et e e eseeneene e ene s N
Speicher-Controller — TEChNISCNE DATEN.........cciieiieecieese ettt sttt sb e s et saeneseenens 42
LAUTWETKE. ... ettt ettt h e H et heh Rt £ b bR £ bR R £t h SR £ SRR £ E Rt £ E R R £ b bRttt et enenes 42
TeChNISCNE DATEN GBI GPUL.....o ettt sttt s et e e et e e et e e e er e st eneeaeneese e eteseeneasenesseneas 43
Ports und AnsChlUsse - TEChNISCNE DAtEN........cciiiieiii bbb 43
TechnisChe Daten AES NIC-POITS. ..ottt e et et ee et e st seebereneaeanas 43
TechniSChe Daten der USB-POrTS. ..ottt se et et ereseenesseneate e eseneeneseenes 43
VGA-POrts — TECANISCNE DAtEN.....cviiiiiiiictie bbb bbb s 43
Grafik — TECHNISCNE DATEN. .. ...iiiieieiee ettt ettt ettt R et bbbttt ettt eb ettt bt e e s 44
UMQEDUNGSDEAINGUNGEN. ...ttt bbb bbb 44
Spezifikationen zu partikel- und gasformigen VerunreiNigUNGEN. .......cviei e 45
Ubersicht Gber thermische BESCAIANKUNGEN. ...........o.rveeeceeeeeveee s esese e 46
Thermische BesChrankunNgeN TUIN LUTT... ..o ettt eee e eeens 55
Kapitel 4: Anféngliche Systemeinrichtung und Erstkonfiguration..........c.coerimiiiioiiiccierirr s 58
g ol Y (=T AT e (TR Y (=T TR 58

B AN O (e [o U] =1l TSSOSO 58
Optionen fur die Einrichtung der iDRAC-IP-AGrESSE. ...ttt 58
Optionen flr die AnMEIAUNG DEIHIDRAC. ..ottt st sesbe st e s tessesesseneeseneas 59
Ressourcen fur die Installation des BetriehSSYSTEMIS........iiiiiiiiicie ettt st 59
Optionen zum Herunterladen von Treilbern und FIMWAEIE............oiiiiieiiec s 60
Optionen zum Herunterladen und Installieren von BS-Treibern.........ccoviiiiiieice e 60
Herunterladen von Treilbern Und FIMMWAEIE. ...t 60
Kapitel 5: Vor-Betriebssystem-Verwaltungsanwendungen..........cccccoiiiiomrrermimiieieiarare s nnannnss 62

Inhaltsverzeichnis 3



SYSTEM=-SETUD-PIOGIAIMML ..ttt b bbb bbbt b bbbt 62

Y1 =T g =1 [ 1 TP 63
Dell Open Server Manager-EiNSTEIUNGEN. ......c.coi ettt e e e eeene e e 63
Device Settings (GerateeiNSTEIUNGEN).....c.ciiriieeit ettt bbb 63
DL W =Tl el @ e ) Ao ) = T 63
INtEgriertes Sy STEMMEANAGEMENT. .. ... .iteie et eeetee et eeeees et e ees et eeses et eeeees et aeeaeseseaseaeseseaseeeseseaseseseseseeseesensaeasesens 63
BOOT MBNAGET ...t bbb bbbt bbb bbb bbb bbb bbbt b et 63
P EBOOT. ¢ttt bbbk bbbk h e h e heE b h b bbb h b bk bbb bbb bbb bbb bbb b r b 64
Kapitel 6: Mindestvalidierung zu POST und System Management-Konfiguration............cccvcveveieinnnnans 65
MiINAeSTKONTIGUIATION UM POST ...ttt ettt e ettt e ettt eb s e e e s ere et etene e e enenas 65
Kapitel 7: Validierung der Konfiguration.............ceeiiiimiiii i r s s r s s e 66
Kapitel 8: Installieren und Entfernen von Systemkomponenten .........c.cccvcvimiciciminirirsrrereressmsmsnsnsnnnns 67
SICNEITNEITSNINWEISE. ...ttt sttt etk e e et e e s es e e se st e Rese et e e et e eseseeae st e be st ateneesesaesesseneaneneas 67
Vor der Arbeit an Komponenten im INNEren INreS SYSTEMS......coviiiiiieiieeieeseee e 68
Nach der Arbeit imM INNEIFEN AES SYSTEMIS. .....i ittt ettt e st e et e e e st e e st e st e s et e ste s tesreeste s testeebesseesreeseeaseas 68
EMPTONIENE WEIKZEUGE. ...ttt bbb bbbttt b ettt 69
Optionale MetallfrONTVETKIBIAUNG. .. .. c.iiviiitiiitet ettt e e b et e sb et e e ae s be b e be b etesbeseasessabesareeas 69
Entfernen der FrontVerkIBIAUNG. ... ... ettt eesae e e e e be s et eestereneaenas 69
Installieren der FroNTVErKIGIAUNG. .......coviit ittt 70
SYSTEMADAECKUNG . ... ettt ettt ettt e b st e b e st et et et e s s e s e e b es e e b e s s e b et et e sse s e e b eseebe s s e s e s eseeaeseebeseabe s etenaens 71
Abnehmen der SyStEMADAECKUNG. ........ctireie ettt ettt e e et se e e st eae s e e e eeene e 71
Installieren der SYStEMADAECKUNG......c. ittt bbbt b ettt an e 72
LUTEKBINAL ..ottt 73
Entfernen des linken und rechten KUNIGENAUSES.........co.iiiiiiii e 73
Installieren des linken und rechten KUNIGENAUSES.........ccoviiiiiice e 75
Entfernen des seitlichen KUNIGENAUSES.........ccoiiiicice et se e 76
Einbauen des seitlichen KUNIGENEUSES.........coi ittt e 77
U = SRR 78
Entfernen eiNes KUNIUNGSIUTLEIS. .. .iviiiiici ettt bbbt e b s e b s ebe sttt te e s e enns 78
INSTAIIEIrEN EINES LUTTEIS. ... ettt ettt ettt bttt s b et e be e et e b e s e b er e et e ebe st anenbene e 79
Entfernen der LUFterk&figQhauUGrUDDE. .. .. .cue ittt 80
Installieren der LUfterkAfighaUGrUDPE. .. ..o ittt ettt bbbt eb e et e s e 81
Laufwerk-RUckwandplatinENabdECKUNG. .......cueu ittt ettt n e e 82
Entfernen der Abdeckung der LaufwerkrGCkwandplating. ..o 82
Installieren der RUckwandplatinENabdECKUNG..........ciiviiieiiicee e 83

I TU ) Y= SO SSRRP 84
Entfernen eines LaufwerkplatZNalters. ... .. oottt 84
Einsetzen eines LaufwerkplatZNalters. ... ..ottt e s s e rens 85
ENTNENMEN deS LaUTWEIKITAGETS. ... e ieieeiii ettt e ettt e ettt a et e e eaere e s enanas 86
EIiNDaUEN €INES LAUTWEIKITAGEIS. .. et bbb bbb 88
Laufwerk aus Laufwerkir&ger ENTFEINEN. .. ..ottt sttt se b e e be e e 89
Einbauen des Laufwerks in den LaufWerKtrAGET ... ..ot seenens 90
LAUTWETKIUCKWANGPIATING. ...ttt bbbttt skttt b ettt 92
LaUTWEIKIUCKWANAPIGTINE. 1. ..vcviieieci ettt et s bbb e b et be b e s e st e s e be s ebe b ete b se e 92
Entfernen des EDSFF E3.S-RUckwandplatinEnNmMOGUIS............cccviiiiiiiiei ittt 93
Installieren des EDSFF E3.S-RUckwandplatinENmMOAUIS. .........ccvveiiiiiniiee et 94

Inhaltsverzeichnis



Entfernen der LaufwerkrUCKWandpIBTiNE. ...ttt 95

Installieren der LaufwerkrlUCkWandplating.........iviciieiise ettt b et b e ebe s 96
R TCTLE= a1z Tt | T LT W T 1= o VTSR 97
Entfernen der Halterung der SEItENWEANG. . ...ttt se e e ene s 97
Installieren der Halterung der SEITENWANG..........ccvciiiirieiie ettt s se b e e b e 99
g O VT o [ ST PRTT 101
Entfernen des vorderseitig montierten PERC-FrontmMOdUIS..........ccciiiiriiiieece s 101
Installieren des vorderseitig montierten PERC-Frontmoduls...........cccvieiiiriiinciiececesee e 102
Entfernen des PERC HIO75I-IMOAUIS. .......ciii ettt ettt neea 103
Installieren des PERC HI75I-MOUIS...........ooiiiiiiiiiseise ettt sae e ene et s ane e 104
(0 0= 10 U T TSRS USSP 107
Sy S OMISIDBICIIET ... ettt ettt ettt e b st b et e te bt e bt e b e st be b be b et e b ebeebe st ebe b ebe et ere et ereebe e areanas 120
RICHEIINIEN TUr SYSTEMSPEICIIET ...ttt bbbttt 120
Allgemeine Richtlinien zur Installation von SpeiChermMOUIEN...........covciieiieiceeeee e 121
Entfernen eines SPaICNEIMOGUIS...........c.iiiiiiiie ettt ettt sttt st be st be st se st eebe b ebesbeneas 122
Installieren eines ArbeitSSPEICNEIMOTUIS...........cciiiiiiiee ettt se et ae et are e 123
Mittlere Halterung des DLC-Moduls (direkte FIUssigKeitsSKUNIUNG ) .. cvieiieiiiicisee s 124
Entfernen einer mittleren Halterung fur die direkte Flissigkeitskihlung (DLC)...ccoociivrrieeiiireceeeeeece e 124
Einsetzen einer mittleren Halterung fur die direkte Flissigkeitskihlung (DLC).....ccoovecvvieieneiineieeeeeeeeen 126
ProZESSOr UNA KUNIKOIDET ... ittt sttt sttt ettt s et s et et b et et e e s e s s e be st et e se e b e s e ebe st abe st etesneseanens 128
Entfernen des KUNIKSOrDEIMOGUIS...........ciiiiiiiiiiciete ettt bbbt e et bbb re st se et e et e ene e 128
Entfernen des Moduls flr direkte FIUsSIgkeitskUhIUNG (DLC)...cvieiiiiiiiieecseseee s 129
ENFErMEN S PrOZESSOTS. .......vviiieee ettt 130
EINDAUEN 0ES PrOZESSOIS. ... vttt ettt e ettt b e b e bt et e st bt et e be e e se et e s e eae e ane s 132
Einsetzen des KUNIKOrDEIMOGUIS...........ciiiiiiiiiiee ettt ettt ettt et sb st e s e ene s 134
Installieren des Moduls fur direkte FIUssigkeitskUhIUNG (DLC)..c.iivciiieiiiiieieesiee e 136
Erweiterungskarten und ErweiterungsKartenN-RISET ... 137
Richtlinien fir die Installation vOn ErweiterungsKarten..........oceiiiiiiiessec e 138
Entfernen der rlickseitigen Erweiterungskarten-RISET.........ccciieiieiiccese e 147
Installieren der rickseitigen Erweiterungskarten-RISEI........ ..o 149
Entfernen der GPU mit dOPPEREr Braite......ooviiiiiiiiiceiee et 1952
Einbauen der GPU mit dOPPEItEr Braite.......ooiiiiiiiicici et 156
Entfernen einer Erweiterungskarte aus dem Erweiterungskarten-RISer..........cooiioieniineiencie e 159
Installieren einer Erweiterungskarte im Erweiterungskarten-RISEr ..o 165
Entfernen der Platzhalter flr den Erweiterungskarten-RISEr........ccovciiiieiiiiiiiiice e 171
Installieren der Platzhalter flr Erweiterungskarten-RISEN...... ..o 173
VI DV oo [ TSRO 175
Entfernen des M.2 NVME-SSD-MOTUIS........c.ciuiiiiiiiiiisss s 175
Einbauen des M.2-NVME-SSD-MOQUIS. ........ccirirririireeerire ettt sesessese e eeseseeseeaeseneaeeseseneasesesens 177
Optionales BOSS-NT-DC-MHS-MOGUL........coiiuiiiriiiiiiiiee bbbttt an bt nenens 179
Entfernen des Platzhalters fir den BOSS-N1-DC-MHS-CONtroller..........ccuiiiiiiiiiiiieeeeeereerererenerenenes 179
Installieren des Platzhalters fir den BOSS-N1-DC-MHS-CONtroller.......cocovoieiiirireieeeeieneese e 180
Entfernen des hinteren BOSS-NT DC-MHS-CONTIOIEIS......ccciiiiiieirieeieiese e 180
Installieren des rickseitigen BOSS-N1T DC-MHS-CONTrOlErS......ccciiieiiiiiieiceset e 182
OPTIoNAIE OCP-NIC-KAIME. .. .viiitiieteiee ettt ettt e et sttt te b se et et et e st ebe st ete s b ese et et ebe b ebe st ebe st ene st essebeseenis 183
ENtFernen der OCP-NIC-KaArte.......coi oottt ettt te st esaeseeae e abe s ete e areneeneneens 183
Installieren der OCP-NIC-KAITE.........coi e 185
DC-SCM (Data Center Secure Control MOAUIE)........civiiiiiiitieiceeee ettt sttt sesrenas 186
Entfernen der DC-SCM-PIatiNe.........cciiiiiice ettt ettt s e nae e e 186
Installieren der DC-SCM-PIATINE.........cco it 187

Inhaltsverzeichnis 5



PN o = 1 TR 188

ENTFErnen der ATIC-PIatiNe. ... bbbttt 188
INSTAIlIErEN AEI ATTIC-PIATING. .. .ttt ettt s et e e e e e et e e e e es et e e et e neeesaesene e seenens 189
Wiederherstellung des Systems mithilfe der Easy-Restore-Funktion...........coccvieeiiininnniee e 190
Manuelles Aktualisieren der SErvice-Tag-NUMIMET ..........cciiiiiiie e are e eae s 191
OptioNaIEr INTEINEI USB-POIT... ..ottt sttt ae st se b et e st ebe st ete st ese et et et e s ebesrenis 192
Ersetzen der optionalen internen USB-Karte..........cccooiiiiiciicc e 192

R S =T gl o= LT = TS 193
AUSTAUSCNEN I SYSTEMIDATTEIIE. ... civeeeei ettt ettt ettt et e st e et e st e e st e et e saeesteestesaeesteesesssteseseeesseesreans 193
SCNUTZECNAITET ...t bbb bbb bbbt h bbb bbb bbb bttt n ket nn et 195
Entfernen des EiNgriffSChalterMOAUIS..........cociiiiiiccec et 195
Installieren des SChUtZSChaItEIMOTUIS. .........ctiiiiieieeee ettt ettt 196
INT= 7 (Y TSP 197
HOT=SPArE-FUNKTION. .. et b et et b et e st s et et e be b e be st e s e b e et b ebe b ese b e er s 197
Entfernen eines NetzZtailpIatZNaltars. ... ...ttt b et ae s 198
INstallieren des NetZteilPIatZNAITEIS. ......ciiice ettt eae et s 199
ENTFErNEn @INES NETZTEIIS. . ...ttt b bbb b ettt 200
INSTAIIErEN EINES NETZEEIIS. .. .eueieeeeeeieeeee ettt et e ettt ettt a e et et s e e e e enene e e eeene e e 200
Entfernen eines NetzZtQilpIatZNaltarsS. . .....ov ittt nees 202
Installieren eines NetZteIllPIATZNGAITETS. .......cviiice e sb s a sttt 203
ENtfernen der PSU-HAIEIUNG. ... ..co ettt ettt r e ee et s et e ner e e s 204
Einbauen der PSU-HEEIUNG. ....c.ciicic bbbttt 205
Trusted PIAatfOrm IMOTUIB. ..ottt b et b bbbt ee ettt es 206
Initialisieren des TPM 2.0 FUr NUTZEIMTNNEN. ...t e et e s eenenene s 206

Bl 1Y O (Y (14 T PSSR 206
HPIMPIATING. ... b bbb bbb bRt bbb bR et b et 206
ENtfernen der HPIM=PIaTINE. ..ottt e et ee e e ee st e s 206
EINSETZEN I HPM-PIatiNe. ... .ottt ettt st eae e te et e s e eseseeseneeneneas 208
BEAIBNTEI. ...ttt bbb £k b R R £ bR R bRt ek bttt ettt b s 209
Entfernen des rechten Bedienfelds — PriMaI.........ccciiiiiiiciiieeiee ettt st s e ve s ene s renea 209
Installieren des rechten BedieNfelds — PriMEAr. ..ottt en e 210
Entfernen des linken Bedienfelds — sekundar mit optionalem KVM.........cccoveiieiiiiiinccece s 21
Installieren des linken Bedienfelds — SEKUNGAT ... i es 212
Kapitel 9: Upgrade-Kits.......cuimiiiiiiiiiieii s r s s s s s s s s s s m s sa s m s s msm s s m s nn s ma s nmnn s 214
Komponenten des Prozessor-Upgrade-KitS...... ..o 214
BOSS-NT-DCMHS-MOQUI-KIT. ... vttt bbbttt bbbt e eb s 215
L SRR 216
=TT Y[ o (U] 1 TSSO 216
Kapitel 10: Systemdiagnose und Anzeigecodes. . .....cceiurmirermirermirereirri s s s s r e s ranns 219
NETZSCNITEI=LED ...ttt bbb bbb st e b s et b bttt et n b 219
Anzeigecodes fir Systemzustand UNd SYSTEM-ID.......iuciiieee et eenene e 219
IDRAC DireCt-LED-ANZEIGECOUES. ...tttk b ekttt b ekttt skttt 220
NIC-ANZEIGECOUES. ... vttt ettt ettt ettt ettt bese st e s e et e et e e e be b e s e s b e s e e b e s et e s ebe b ese b e s e et et et et ebe st ene s e e ete e ans 220
NS A= B N g Y 0T o0t 1= OSSR 221
LAUTWETKSANZEIGECOTES. ...cv etttk b bbbttt b bbbttt b ettt 222
LED-Codes der EDSFF E3.S-LaUfWEIKE. ....c.oiviiiiiiiiieiiee ettt 223
Verwenden der SYSTEMAIAGNOSE. ... ... utuereireeieree ettt eeeeeteseaeeeeteseaeseeeeseeaeeeeseseaeeseseneasaeeseseaseeeseneasaeesesesaseserensaeasesenenes 224

Inhaltsverzeichnis



INntegrierte Dell SYSTEMUIBGNOSE. ......ccuri ittt b et b ekttt b e 224

Kapitel 11: Anschliisse und DIP-Switches auf der HPM-Platine........cccoevimiimiiieiiciicr e 226
Jumper und Anschllisse auf der HPM-=PIating.........cccciiiiieiiicecsese et 226
D] (ot e e T 1oy £ Y1 T T o TSRS 228
Deaktivieren eines VErloreNen KENNWOITS.......coiiiiiieeeree ettt sttt te e esesbesesse e eteseesesaesesaenens 228

L T o T = I b o ] - 230
Informationen zu Recycling bzw. Service am Ende der NUtZUNGSAUET ..........ccviiiiirieisiei e 230
Kontaktaufnahme mit Dell TECHNOIOGIES. .. .. .cueurririeieirerieieee ettt s e ee e r e ee e s ene e seerene s 230
Zugriff auf Systeminformationen UDEN MYDEIL........c..ciiiiiie et sneneas 230

MyDell-Etikett flr POWErEAQER7725SYSTEM.......cciiiiiiiiee e 231
Automatisierter Support mit Secure ConNect GateWay (SCG) ...t 231
Kapitel 13: Dokumentationsangebot...... ..o e e e 232

Inhaltsverzeichnis 7



Uber dieses Dokument

Dieses Dokument bietet eine Ubersicht tber das System, Informationen zur Installation und zum Austausch von Komponenten,
Diagnosetools und Richtlinien, die bei der Installation bestimmter Komponenten befolgt werden mussen.

8 Uber dieses Dokument



Konfiguration und Funktionen des PowerEdge
R7725-System

Das PowerEdge R7725-System ist ein 2HE-Server, der Folgendes unterstutzt:

©

©

Zwei AMD EPYC 9005 Serie-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 192 Cores pro Prozessor

Optionale direkte Flussigkeitskuhlung fir erforderliche CPU-SKU und/oder Konfigurationen

24 DIMM-Steckplatze

Zwei redundante AC- oder Gleichstromnetzteile

Konfiguration ohne Rickwandplatine

Bis zu 8 x 2,5-Zoll-Universal

Bis zu 12 x 3,5 Zoll SAS/SATA

Bis zu 16 x 2,5 Zoll SAS/SATA

Bis zu 24 x 2,5 Zoll SAS/SATA

Bis zu 16 x 2,5-Z0ll-SAS/SATA- + 8 x U.2 oder 2,5-Zoll-NVMe RAID

Bis zu 8 x EDSFF E3.S Genb5 NVMe

Bis zu 16 x EDSFF E3.S Genb NVMe

Bis zu 32 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe

Bis zu 40 x EDSFF E3.S Genb-NVMe

ANMERKUNG: Weitere Informationen zum Hot-Swap-Verfahren fur NVMe-PCle-SSD-Geréate finden Sie im Benutzerhandbuch
far Dell Express Flash NVMe-PCle-SSDs unter Dell Supportseite > Alle Produkte durchsuchen > Infrastruktur >
Rechenzentrumsinfrastruktur > Speicheradapter und Controller > Dell PowerEdge Express Flash-NVMe-PCle-SSD >
Dieses Produkt auswahlen > Dokumentation > Handbiicher und Dokumente.

ANMERKUNG: Samtliche Instanzen der SAS- und SATA-Laufwerke werden in diesem Dokument als Laufwerke bezeichnet, sofern
nicht anders angegeben.

@ ANMERKUNG: Die Hauptplatine wird in diesem Dokument als HPM-Platine (Host Processor Module) bezeichnet.

VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle Gerate auf lhrem System, die nicht von
Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte Schaden
fiihren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

Themen:

Systemkonfigurationen — Frontansicht des PowerEdge R7725-System
Systemkonfigurationen — Rickansicht des PowerEdge R7725-System
Systemkonfigurationen — Innenansicht des PowerEdge R7725-System
Ausfindigmachen des Express-Servicecodes und der Service-Tag-Nummer
Etikett mit Systeminformationen

Matrix fur Schienendimensionierung und Rackkompatibilitat
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Systemkonfigurationen - Frontansicht des PowerEdge
R7725-System

- -
-

Abbildung 1. Vorderansicht der Konfiguration ohne Riickwandplatine

Tabelle 1. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element

Anschliisse, Felder und
Steckplatze

Symbol

Beschreibung

Linkes Bedienfeld (LCP) —
sekundar

k. A.

Enthélt den USB-2.0-Typ-A-
Anschluss (optional LCP-KVM,
sekundares KVM) und den Mini-
DisplayPort-Anschluss (optional
LCP, sekundares KVM).

e USB-2.0-Typ-A-Anschluss
(optional LCP, sekundares
KVM): Dieser Anschluss
ist USB-2.0-konform mit
optionalen LCP-Funktionen
(sekundéares KVM).

e Mini DisplayPort: Erméglicht
das Anschlief3en eines
Bildschirms an das System.

(D|ANMERKUNG:
Verwenden Sie fur die
Videoausgabe auf einem
Monitor ein zertifiziertes
Mini-DisplayPort-zu-
DisplayPort-Kabel, das
den VESA-Standards fir
DisplayPort entspricht.

(D|ANMERKUNG: Mini-
DisplayPort-zu-VGA-
oder Mini-DisplayPort-
zu-HDMI-Adapter
werden nicht empfohlen.

Leere Blende

k. A.

Leere Blende fur Luftzirkulation
fUr die thermische Effizienz

Rechtes Bedienfeld (RCP) —
primar

k. A.

Enthalt den Netzschalter,

den USB 2.0-Typ-C-Anschluss
(HOST/BMC Direct) und die
Systemidentifikationstaste.
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Tabelle 1. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
4. Express-Service-Tag k. A Das Express-Service-Tag ist

eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich fir

den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden
haben, ist auf dem Express-
Service-Tag zudem das sichere
Standardkennwort des iDRAC
vermerkt.

Abbildung 2. Vorderansicht des 8 x 2,5"-Laufwerks, universell

Tabelle 2. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

sekundar

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckpladtze
1. Linkes Bedienfeld (LCP) — k. A Enthélt den USB 2.0-Typ-

A-Anschluss (optional LCP
KVM) und den Mini-DisplayPort
(optional LCP KVM).

o USB-2.0-Typ-A-Anschluss
(optional LCP, sekundares
KVM): Dieser Anschluss
ist USB-2.0-konform mit
optionalen LCP-Funktionen
(sekundéres KVM).

e Mini DisplayPort: Ermdglicht
das Anschlief3en eines
Bildschirms an das System.

@ ANMERKUNG:
Verwenden Sie fir die
Videoausgabe auf einem
Monitor ein zertifiziertes
Mini-DisplayPort-zu-
DisplayPort-Kabel, das
den VESA-Standards fur
DisplayPort entspricht.

@ ANMERKUNG: Mini-
DisplayPort-zu-VGA-
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Tabelle 2. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
oder Mini-DisplayPort-
zu-HDMI-Adapter
werden nicht empfohlen.
2. Laufwerk k. A. Ermoglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von Ihrem
System unterstitzt werden.
3. Leere Blende k. A. Leere Blende fur Luftzirkulation
fur die thermische Effizienz
4. Leere Blende k. A. Leere Blende fur Luftzirkulation
fur die thermische Effizienz
5. Rechtes Bedienfeld (RCP) — k. A Enthélt den Netzschalter,
primar den USB 2.0-Typ-C-Anschluss
(HOST/BMC Direct) und die
Systemidentifikationstaste.
6. Express-Service-Tag k. A. Das Express-Service-Tag ist

eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich ftr

den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden
haben, ist auf dem Express-
Service-Tag zudem das sichere
Standardkennwort des iDRAC
vermerkt.

Abbildung 3. Vorderansicht des Systems mit 12 x 3,5-Zoll-SATA/SAS

Tabelle 3. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

sekundar

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckpldtze
1. Linkes Bedienfeld (LCP) — k. A Enthélt den USB-2.0-Typ-A-

Anschluss (optional LCP-KVM,

sekundares KVM) und den Mini-

DisplayPort-Anschluss (optional

LCP, sekundares KVM).

e USB-2.0-Typ-A-Anschluss
(optional LCP, sekundéares
KVM): Dieser Anschluss
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Tabelle 3. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element

Anschliisse, Felder und
Steckplatze

Symbol

Beschreibung

ist USB-2.0-konform mit
optionalen LCP-Funktionen
(sekundéres KVM).

e Mini DisplayPort: Erméglicht
das Anschlief3en eines
Bildschirms an das System.

(D|ANMERKUNG:
Verwenden Sie fur die
Videoausgabe auf einem
Monitor ein zertifiziertes
Mini-DisplayPort-zu-
DisplayPort-Kabel, das
den VESA-Standards fir
DisplayPort entspricht.

(D|ANMERKUNG: Mini-
DisplayPort-zu-VGA-
oder Mini-DisplayPort-
zu-HDMI-Adapter
werden nicht empfohlen.

Laufwerk

Ermoglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von Ihrem
System unterstitzt werden.

Rechtes Bedienfeld (RCP) —

primar

Enthalt den Netzschalter,

den USB 2.0-Typ-C-Anschluss
(HOST/BMC Direct) und die
Systemidentifikationstaste.

Express-Service-Tag

Das Express-Service-Tag ist
eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich ftr

den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden
haben, ist auf dem Express-
Service-Tag zudem das sichere
Standardkennwort des iDRAC
vermerkt.

Abbildung 4. Vorderansicht des Systems mit 16 x 2,5-Zoll-SAS/SATA
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Tabelle 4. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
1. Linkes Bedienfeld (LCP) — k. A. Enthélt den USB-2.0-Typ-A-
sekundar Anschluss (optional LCP-KVM,
sekundares KVM) und den Mini-
DisplayPort-Anschluss (optional
LCP, sekundéres KVM).
e USB-2.0-Typ-A-Anschluss
(optional LCP, sekundares
KVM): Dieser Anschluss
ist USB-2.0-konform mit
optionalen LCP-Funktionen
(sekundéres KVM).
e Mini DisplayPort: Erméglicht
das Anschlief3en eines
Bildschirms an das System.
@ ANMERKUNG:
Verwenden Sie fur die
Videoausgabe auf einem
Monitor ein zertifiziertes
Mini-DisplayPort-zu-
DisplayPort-Kabel, das
den VESA-Standards fur
DisplayPort entspricht.
(D|ANMERKUNG: Mini-
DisplayPort-zu-VGA-
oder Mini-DisplayPort-
zu-HDMI-Adapter
werden nicht empfohlen.
2. Laufwerk k. A. Ermoglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von Ihrem
System unterstitzt werden.
3. Leere Blende k. A. Leere Blende fur Luftzirkulation
fur die thermische Effizienz
4, Rechtes Bedienfeld (RCP) — k. A Enthélt den Netzschalter,
primar den USB 2.0-Typ-C-Anschluss
(HOST/BMC Direct) und die
Systemidentifikationstaste.
0. Express-Service-Tag k. A Das Express-Service-Tag ist

eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich ftr

den sicheren Standardzugriff
auf den iIDRAC entschieden
haben, ist auf dem Express-
Service-Tag zudem das sichere
Standardkennwort des iDRAC
vermerkt.
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Abbildung 5. Vorderansicht des Systems mit 24 x 2,5-Zoll-SAS/SATA

Tabelle 5. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
1 Linkes Bedienfeld (LCP) — k. A. Enthélt den USB-2.0-Typ-A-
sekundar Anschluss (optional LCP-KVM,
sekundares KVM) und den Mini-
DisplayPort-Anschluss (optional
LCP, sekundares KVM).
e USB-2.0-Typ-A-Anschluss
(optional LCP, sekundares
KVM): Dieser Anschluss
ist USB-2.0-konform mit
optionalen LCP-Funktionen
(sekundéres KVM).
e Mini DisplayPort: Ermdglicht
das Anschlief3en eines
Bildschirms an das System.
@ ANMERKUNG:
Verwenden Sie fur die
Videoausgabe auf einem
Monitor ein zertifiziertes
Mini-DisplayPort-zu-
DisplayPort-Kabel, das
den VESA-Standards fur
DisplayPort entspricht.
@ ANMERKUNG: Mini-
DisplayPort-zu-VGA-
oder Mini-DisplayPort-
zu-HDMI-Adapter
werden nicht empfohlen.
2. Laufwerk k. A. Ermoglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von Ihrem
System unterstitzt werden.
3. Rechtes Bedienfeld (RCP) — k. A Enthélt den Netzschalter,
primar den USB 2.0-Typ-C-Anschluss
(HOST/BMC Direct) und die
Systemidentifikationstaste.
4. Express-Service-Tag k. A Das Express-Service-Tag ist

eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
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Tabelle 5. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element

Anschliisse, Felder und
Steckplatze

Symbol

Beschreibung

und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich fur

den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden
haben, ist auf dem Express-
Service-Tag zudem das sichere
Standardkennwort des iDRAC
vermerkt.

Abbildung 6. Vorderansicht eines Systems mit 16 x 2,5-Zoll-Laufwerken + 8 x 2,5-Zoll U.2 NVMe-Laufwerk

Tabelle 6. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

sekundar

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
1. Linkes Bedienfeld (LCP) — k. A Enthalt den USB-2.0-Typ-A-

Anschluss (optional LCP-KVM,

sekundares KVM) und den Mini-

DisplayPort-Anschluss (optional

LCP, sekundares KVM).

o USB-2.0-Typ-A-Anschluss
(optional LCP, sekundares
KVM): Dieser Anschluss
ist USB-2.0-konform mit
optionalen LCP-Funktionen
(sekundéres KVM).

e Mini DisplayPort: Erméglicht
das Anschlief3en eines
Bildschirms an das System.

@ ANMERKUNG:
Verwenden Sie fur die
Videoausgabe auf einem
Monitor ein zertifiziertes
Mini-DisplayPort-zu-
DisplayPort-Kabel, das
den VESA-Standards fur
DisplayPort entspricht.

(D|ANMERKUNG: Mini-
DisplayPort-zu-VGA-
oder Mini-DisplayPort-
zu-HDMI-Adapter
werden nicht empfohlen.

16 Konfiguration und Funktionen des PowerEdge R7725-System




Tabelle 6. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
2. Laufwerk k. A. Ermoglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von Ihrem
System unterstitzt werden.
3. Rechtes Bedienfeld (RCP) - k. A. Enthalt den Netzschalter,
primar den USB 2.0-Typ-C-Anschluss
(HOST/BMC Direct) und die
Systemidentifikationstaste.
4, Express-Service-Tag k. A Das Express-Service-Tag ist

eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich fur

den sicheren Standardzugriff
auf den iIDRAC entschieden
haben, ist auf dem Express-
Service-Tag zudem das sichere
Standardkennwort des iDRAC
vermerkt.

Abbildung 7. Vorderansicht eines Systems mit 8 x EDSFF E3.S-NVMe

Tabelle 7. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

sekundar

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
1. Linkes Bedienfeld (LCP) — k. A Enthéalt den USB-2.0-Typ-A-

Anschluss (optional LCP-KVM,

sekundares KVM) und den Mini-

DisplayPort-Anschluss (optional

LCP, sekundares KVM).

e USB-2.0-Typ-A-Anschluss
(optional LCP, sekundares
KVM): Dieser Anschluss
ist USB-2.0-konform mit
optionalen LCP-Funktionen
(sekundéres KVM).

e Mini DisplayPort: Erméglicht
das Anschlief3en eines
Bildschirms an das System.

(D|ANMERKUNG:
Verwenden Sie fur die
Videoausgabe auf einem
Monitor ein zertifiziertes
Mini-DisplayPort-zu-
DisplayPort-Kabel, das
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Tabelle 7. Verfligbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element

Anschliisse, Felder und
Steckplatze

Symbol

Beschreibung

den VESA-Standards fir
DisplayPort entspricht.

(D|ANMERKUNG: Mini-
DisplayPort-zu-VGA-
oder Mini-DisplayPort-
zu-HDMI-Adapter
werden nicht empfohlen.

Laufwerk

Ermoglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von Ihrem
System unterstitzt werden.

Leere Blende

Ermdglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von Ihrem
System unterstltzt werden.

Rechtes Bedienfeld (RCP) —
primar

Enthalt den Netzschalter,

den USB 2.0-Typ-C-Anschluss
(HOST/BMC Direct) und die
Systemidentifikationstaste.

Express-Service-Tag

Das Express-Service-Tag ist
eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich flr

den sicheren Standardzugriff
auf den iIDRAC entschieden
haben, ist auf dem Express-
Service-Tag zudem das sichere
Standardkennwort des iDRAC
vermerkt.

Abbildung 8. Vorderansicht eines Systems mit 16 x EDSFF E3.S-NVMe

Tabelle 8. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

sekundar

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
1. Linkes Bedienfeld (LCP) — k. A Enthéalt den USB-2.0-Typ-A-

Anschluss (optional LCP-KVM,

sekundares KVM) und den Mini-

DisplayPort-Anschluss (optional

LCP, sekundares KVM).

e USB-2.0-Typ-A-Anschluss
(optional LCP, sekundares
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Tabelle 8. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element

Anschliisse, Felder und
Steckplatze

Symbol

Beschreibung

KVM): Dieser Anschluss
ist USB-2.0-konform mit
optionalen LCP-Funktionen
(sekundéres KVM).

e Mini DisplayPort: Erméglicht
das Anschlief3en eines
Bildschirms an das System.

(D|ANMERKUNG:
Verwenden Sie fur die
Videoausgabe auf einem
Monitor ein zertifiziertes
Mini-DisplayPort-zu-
DisplayPort-Kabel, das
den VESA-Standards fir
DisplayPort entspricht.

(D|ANMERKUNG: Mini-
DisplayPort-zu-VGA-
oder Mini-DisplayPort-
zu-HDMI-Adapter
werden nicht empfohlen.

Laufwerk

k. A.

Ermdglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von Ihrem
System unterstltzt werden.

Leere Blende

k. A.

Ermdglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von Ihrem
System unterstltzt werden.

Rechtes Bedienfeld (RCP) —
primar

k. A.

Enthalt den Netzschalter,

den USB 2.0-Typ-C-Anschluss
(HOST/BMC Direct) und die
Systemidentifikationstaste.

Express-Service-Tag

k. A.

Das Express-Service-Tag ist
eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich flr

den sicheren Standardzugriff
auf den iIDRAC entschieden
haben, ist auf dem Express-
Service-Tag zudem das sichere
Standardkennwort des iDRAC
vermerkt.
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Abbildung 9. Vorderansicht eines Systems mit 32 x EDSFF E3.S-Gen5-NVMe

Tabelle 9. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element

Anschliisse, Felder und
Steckplatze

Symbol

Beschreibung

Linkes Bedienfeld (LCP) —
sekundar

k. A.

Enthéalt den USB-2.0-Typ-A-
Anschluss (optional LCP-KVM,
sekundares KVM) und den Mini-
DisplayPort-Anschluss (optional
LCP, sekundares KVM).

e USB-2.0-Typ-A-Anschluss
(optional LCP, sekundéares
KVM): Dieser Anschluss
ist USB-2.0-konform mit
optionalen LCP-Funktionen
(sekundéres KVM).

e Mini DisplayPort: Ermdglicht
das Anschlief3en eines
Bildschirms an das System.

@ ANMERKUNG:
Verwenden Sie fur die
Videoausgabe auf einem
Monitor ein zertifiziertes
Mini-DisplayPort-zu-
DisplayPort-Kabel, das
den VESA-Standards fir
DisplayPort entspricht.

(D|ANMERKUNG: Mini-
DisplayPort-zu-VGA-
oder Mini-DisplayPort-
zu-HDMI-Adapter
werden nicht empfohlen.

Laufwerk

k. A.

Ermoglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von lhrem
System unterstitzt werden.

Leere Blende

k. A.

Ermoglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von Ihrem
System unterstitzt werden.

Rechtes Bedienfeld (RCP) —
primar

k. A.

Enthalt den Netzschalter,

den USB 2.0-Typ-C-Anschluss
(HOST/BMC Direct) und die
Systemidentifikationstaste.
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Tabelle 9. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze

0. Express-Service-Tag k. A Das Express-Service-Tag ist
eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich fur

den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden
haben, ist auf dem Express-
Service-Tag zudem das sichere
Standardkennwort des iDRAC
vermerkt.

Abbildung 10. Vorderansicht eines Systems mit 40 x EDSFF E3.S-Gen5-NVMe

Tabelle 10. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckpladtze

1. Linkes Bedienfeld (LCP) — k. A Enthélt den USB-2.0-Typ-A-
sekundar Anschluss (optional LCP-KVM,

sekundares KVM) und den Mini-

DisplayPort-Anschluss (optional

LCP, sekundares KVM).

e USB-2.0-Typ-A-Anschluss
(optional LCP, sekundares
KVM): Dieser Anschluss
ist USB-2.0-konform mit
optionalen LCP-Funktionen
(sekundéres KVM).

e Mini DisplayPort: Ermdglicht
das Anschlief3en eines
Bildschirms an das System.

@ ANMERKUNG:
Verwenden Sie fir die
Videoausgabe auf einem
Monitor ein zertifiziertes
Mini-DisplayPort-zu-
DisplayPort-Kabel, das
den VESA-Standards fur
DisplayPort entspricht.
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Tabelle 10. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element

Anschliisse, Felder und
Steckplatze

Symbol

Beschreibung

(D|ANMERKUNG: Mini-
DisplayPort-zu-VGA-
oder Mini-DisplayPort-
zu-HDMI-Adapter
werden nicht empfohlen.

Laufwerk

k. A.

Ermoglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von lhrem
System unterstitzt werden.

Rechtes Bedienfeld (RCP) —
primar

k. A.

Enthalt den Netzschalter,

den USB 2.0-Typ-C-Anschluss
(HOST/BMC Direct) und die
Systemidentifikationstaste.

Express-Service-Tag

k. A.

Das Express-Service-Tag ist
eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich fur

den sicheren Standardzugriff
auf den iIDRAC entschieden
haben, ist auf dem Express-
Service-Tag zudem das sichere
Standardkennwort des iDRAC
vermerkt.

ANMERKUNG: Weitere Informationen Uber die Ports finden Sie im Abschnitt Technische Daten im Installations- und Service-

Handbuch finden Sie auf der Seite Handbucher fur PowerEdge.

Systemkonfigurationen — Riickansicht des PowerEdge
R7725-System

N
N
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Abbildung 11. Riickansicht des Systems mit DLC-Konfiguration (Direct Liquid Cooling)
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Tabelle 11. Riickansicht des Systems

Element Anschliisse, Bedienfelder Symbol Beschreibung
und Steckplatze
1 PCle-Erweiterungskarten-Riser | k. A. Ermoglichen das
2 Anschlief3en von PCI-Express-
Erweiterungskarten.
2 PCle-Erweiterungskarten-Riser | k. A. Ermoglicht das Anschlief3en
1 eines zweiten OCP 3.0.
3 PCle-Erweiterungskarten-Riser | k. A. Ermdglichen das
5 Anschlief3en von PCI-Express-
Erweiterungskarten.
4 Netzteil (PSU 2) [F12 Zeigt PSU 2 an.
5 OCP-NIC-Port k. A. Dieser Port unterstutzt OCP
3.0.
6 BOSS-N1DC-MHS k. A. Ermoglicht die Installation
des BOSS-N1 DC-MHS-Moduls
(Datacenter Modular Hardware
System).
7 Réhren des k. A Kaltes Kuhlmittel stromt aus
Flussigkeitskihlungsmoduls einem Schlauch in das System
und heif3es Kihimittel verlasst
das System Uber einen anderen
Schlauch.
8 Dedizierter BMC-Ethernet-Port EEE Ermoglicht den Remotezugriff
auf Open Server Manager.
9 USB 3.1-Port " Der USB-Anschluss ist 9-polig
und 3.0-konform. Uber diesen
Port lassen sich USB-Geréate an
das System anschlief3en.
10 USB 3.1-Port oy Der USB-Anschluss ist 9-polig
und 3.0-konform. Uber diesen
Port lassen sich USB-Geréate an
das System anschlief3en.
M VGA-Port ol Ermoglicht das Anschlief3en
eines Displays an das System.
12 Netzteil (PSU 1) P2k Zeigt PSU 1an.

Abbildung 12. Riickansicht des Systems
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Tabelle 12. Riickansicht des Systems

Element Anschliisse, Bedienfelder Symbol Beschreibung
und Steckplatze
1 PCle-Erweiterungskarten-Riser | k. A. Ermoglichen das
1 Anschlief3en von PCI-Express-
Erweiterungskarten.
2 PCle-Erweiterungskarten-Riser | k. A. Ermoglicht das Anschlief3en
3 eines zweiten OCP 3.0.
3 PCle-Erweiterungskarten-Riser | k. A. Ermdglichen das
5 Anschlief3en von PCI-Express-
Erweiterungskarten.
4 Netzteil (PSU 2) [F12 Zeigt PSU 2 an.
5 OCP-NIC-Port k. A. Dieser Port unterstutzt OCP
3.0.
6 PCle-Erweiterungskarten-Riser | k. A. Ermoglichen das
4 Anschlief3en von PCI-Express-
Erweiterungskarten.
7 BOSS-N1DC-MHS k. A. Ermoglicht die Installation
des BOSS-N1DC-MHS-Moduls
(Datacenter Modular Hardware
System).
8 PCle-Erweiterungskarten-Riser | k. A. Ermoglichen das
2 Anschlief3en von PCI-Express-
Erweiterungskarten.
9 Dedizierter BMC-Ethernet-Port EEE Ermoglicht den Remotezugriff
auf Open Server Manager.
10 USB 3.1-Port oy Der USB-Anschluss ist 9-polig
und 3.0-konform. Uber diesen
Port lassen sich USB-Geréate an
das System anschlief3en.
M USB 3.1-Port oy Der USB-Anschluss ist 9-polig
und 3.0-konform. Uber diesen
Port lassen sich USB-Geréate an
das System anschlief3en.
12 VGA-Port ol Ermoglicht das Anschlief3en
eines Displays an das System.
13 Netzteil (PSU 1) P2k Zeigt PSU 1an.
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Systemkonfigurationen - Innenansicht des PowerEdge
R7725-System
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Abbildung 13. Innenansicht des DLC-Konfigurationssystems (Direct Liquid Cooling)

Geh&usegriff
Mittlere Halterung des DLC-Moduls
Riser 2
Eingriffschalter
HPM-Platine (Host Processor Module)
DLC-Modul fir Prozessor O
DIMM-Arbeitsspeichersockel fir Prozessor O
Lufter
Ruckwandplatine

. Express-Service-Tag

. Freigabehebel fur Rickwand
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_
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12.
13.
14.
15.

LUfterkafig

DIMM-Arbeitsspeichersockel fiir Prozessor 1
DLC-Modul fur Prozessor O

Riser 4

Abbildung 14. Das Systeminnere
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Geh&usegriff

DC-SCM (Datacenter Secure Control Module)
PSU 1

TPM-Modul

Eingriffschalter

HPM-Platine (Host Processor Module)
Prozessorkhlkérpermodul fir Prozessor O
DIMM-Arbeitsspeichersockel fir Prozessor O
LUfter

. Rickwandplatine

Express-Service-Tag

. Freigabehebel fur Rickwand

. LUfterkéfig

. DIMM-Arbeitsspeichersockel fir Prozessor 1
. Prozessorkihlkérpermodul fir Prozessor 1

. HPM-Griff

. PSU2

. OCP 3.0 NIC-Karte

. BOSS-N1 DC-MHS-Modul
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Abbildung 15. Das Innere des Systems mit allen Risern
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Gehausegriff

PSU 1

Riser 2

Riser 1

Eingriffschalter

Riser 3

HPM-Platine (Host Processor Module)
Luftkanal

Lafter

. Rickwandplatine

Express-Service-Tag

. Freigabehebel flr Rickwand
. LUfterkafig

. Riser 5

. Riser 4

. PSU2
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Abbildung 16. Das Innere eines Systems mit Riser 1, Riser 3 und Riser 5

Gehausegriff
PSU 1
Riser 1
Eingriffschalter
HPM-Platine (Host Processor Module)
Prozessorkihlkérpermodul fir Prozessor O
DIMM-Arbeitsspeichersockel fir Prozessor O
Lufter
Rickwandplatine
. Express-Service-Tag
fPERC
. Lufterkéfig
. DIMM-Arbeitsspeichersockel fir Prozessor 1
. Prozessorkihlkdrpermodul fir Prozessor 1
. Riser 3
. Riser 5
. PSU 2
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Abbildung 17. Das Innere des Systems mit Riser 2 und Riser 4

Gehausegriff
Riser 2
PSU1
Eingriffschalter
HPM-Platine (Host Processor Module)
Prozessorkihlkérpermodul fir Prozessor O
DIMM-Arbeitsspeichersockel fir Prozessor O
Lafter
fPERC
. Express-Service-Tag
Ruckwandplatine
. LUfterkéfig
. DIMM-Arbeitsspeichersockel fir Prozessor 1
. Prozessorkihlkdrpermodul fir Prozessor 1
. PSU2
. Riser 4
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Abbildung 18. Innenansicht des Systems mit Riser 2, Riser 3 und Riser 4

Gehausegriff
PSU 1
Riser 2
Eingriffschalter
HPM-Platine (Host Processor Module)
Prozessorkihlkérpermodul fir Prozessor O
DIMM-Arbeitsspeichersockel fir Prozessor O
Lufter
Rickwandplatine
. Express-Service-Tag
Freigabehebel fur Rickwand
. LUfterkéfig
. DIMM-Arbeitsspeichersockel fir Prozessor 1
. Prozessorkihlkdrpermodul fir Prozessor 1
. Riser 3
. Riser 4
17. PSU 2

@lANMERKUNG: Die Hauptplatine wird in diesem Dokument als HPM-Platine (Host Processor Module) bezeichnet.
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Ausfindigmachen des Express-Servicecodes und der
Service-Tag-Nummer

Der Express-Servicecode und die Service-Tag-Nummer sind einzigartig und dienen zur Identifizierung des Systems.
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Das Express-Service-Tag befindet sich an der Vorderseite des Systems und enthélt Systeminformationen wie das Service-Tag, den
Express-Servicecode, das Fertigungsdatum, die NIC, die MAC-Adresse, das MyDell Etikett usw.

1 2 3

5 4

Abbildung 19. Ausfindigmachen des Express-Servicecodes und der Service-Tag-Nummer

Express-Service-Tag (Vorderansicht)
Express-Service-Tag (Ruckansicht)

OMM - nicht verfugbar

Kennwort und MAC-Adresse

B. Service Tag, Express Service Code, MyDell QR-Etikett

Ao e

Das MEST-Etikett (Mini Enterprise Service Tag) befindet sich auf der Riickseite des Systems und enthélt das Service-Tag (ST) und den
Express-Servicecode (Exp Svc Code). Der Exp Svc Code wird von Dell verwendet, um Supportanrufe an das entsprechende Personal
weiterzuleiten.

Etikett mit Systeminformationen

Das Etikett mit Systeminformationen befindet sich auf der Ruckseite der Systemabdeckung.
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Mechanical Overview

I Hot Swap (terracotta) Touchpoint (blue)
Rear View
Optional
PCle PCle  OCP

Q_
=1
“T.
=

[ ]
e
T W s, K 10 ]
Power VGA J ‘
Supply
lDRLchNT&O BOSS/ OCP NIC Supply
M.2 Interposer
Systern |D LED
Top View PCle

- Sleg,

J — Storage
5

Front of system

Abbildung 20. Mechanische Ubersicht

Memory Information

/N Caution: Memory (DIMMs) and CPUs may be hot during servicing.

A7 A3 AIO .A g7 &3 OO B6 810 B12
AN | A | A5 | l“ BN | B9 | BS B2 | B4 | EB |

Configuration Sequence

Memory & =

Population | Memery-Optimized 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12
Latest population rules and Memeory Sparing details are documented in the Installation and Service Manual.

Abbildung 21. Informationen zum Arbeitsspeicher
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Electrical Overview
HPM & DC-SCM Information
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A DIP Switch Settings

NVRAM_CLR

=,

OFF: (default)

2 BIOS setti ngs retained

atsystem boot,

ON:
=M g| si0s settings cleared
at systern boot.

n;‘-z

PWRD_DIS

OFF: (default)

Ol 8105 password

is enabled.

ON:
BIOS password
is disabled.

1
NO

[l PSU Connector 2

[ DIF Switch for NVRAM/PWRD

H Riser Connector - Requires CPU 0 (SL11/5L12/PWR11/PWR12)
EXOCP NIC 3.0 connectar

E BOSS Connector

A Riser Connector - Requires CPU 0 (SL13/5L14/PWR13/PWR14)
Riser Connector - Requires CPU 1 {SL15/5L16/PWR15/PWR16)
I3 DC-5CM Connector

Bl Optional K¥M Connector

[ DC-5CM

il Optional Attic Board

[F3 Riser Connector - Requires CPU 1 (SL17/5L18/PWR17/PWR18)
H Intrusion Switch Connector

[E] Riser Connector - Requires CPU 1 (SL19/SL20/PWR19/PWR20)
[H PSU Connector 1

3 Power Connector 23/24 (PWR 23/ PWR24)

[ Power Connector 21/22 (P WR21/PWR22)

[ PCle Connector 22 (SL22_CPU 1)

[ PCle Connector 21 (SL21_CPU 1)

FIi] Coin Cell Battery

FRICPU O

EElDIMMs for CPU 1

EZlcru 1

FH Primary Control Panel Connector
FIIPower Connector 3/4 (P WR3/PWR 4)
Fan Board

EFans

FElFans

EDIFAN 4

Elran3

EFlFan2

EElFaN1

EZIPower Connector /2 (P WR /P WR2)
El secondary Control Panel Connector
EQHeM

Internal USB

EE pele Connector 10 (SL10_CPU 0)

EE PCle Connector 8 (SL8_CPU0)
EEIPower Connector 7/8 (PW R7 /P WRS)
EXlpower Connector 5/6 (W RS /P WR)

E3 DIMMs for CPU O

Abbildung 22. Ubersicht iiber die Elektrik

&

A CAUTION
Heavy chassis.

Two person lift
required.

Abbildung 23. Etikett mit Vorsichtshinweis

Abbildung 25. Express-Service-Tag

Hot Swap EDSFF Carrier

Features:
* Service Tag
* MAC Addresses (bottom of tag)

* Password (bottom of tag)
* Express Service Code
* MyDell
- Scan for access to self-service
videos and documentation for
this device.
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Matrix fur Schienendimensionierung und
Rackkompatibilitat

Detaillierte Informationen zu den Schienenldsungen, die mit Ihrem System kompatibel sind, finden Sie in der Dell Enterprise Matrix ftir
Schienendimensionierung und Rackkompatibilitét, die unter rail-rack-matrix verflgbar ist.

Das Dokument enthélt die nachfolgend aufgelisteten Informationen:

Spezifische Details zu Schienentypen und ihren Funktionen

Schienen Einstellbereich fur verschiedene Arten von Rack-Montage Flanschen.
Schienentiefe mit und ohne Kabelflhrungszubehor

Racktypen, die flr verschiedene Arten von Rack-Montageflansche unterstitzt werden.
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Technische Daten

Die technischen Daten und Umgebungsbedingungen fir Ihr System sind in diesem Kapitel enthalten.

@ ANMERKUNG: Dieses Dokument enthalt eine umfassende Liste der Produktfunktionen. Funktionen, die mit einem Sternchen (*)
gekennzeichnet sind, sind jedoch maglicherweise bei der Einfuhrung nicht verfligbar, werden aber in zukinftigen Updates eingefihrt.
Beachten Sie, dass die Verflgbarkeit oder der Verdffentlichungszeitplan einer Funktion in diesem Dokument nicht bestétigt wird.

Die genauesten und aktuellsten Informationen zur Verfugbarkeit von Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter
dell.com.

Themen:

e Gehduseabmessungen

*«  Gewicht des Systems

. Prozessorspezifikationen

¢ PSU - Technische Daten

e Technische Daten des Llfters

. Unterstitzte Betriebssysteme

e Technische Daten der Systembatterie

e Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser
*  Arbeitsspeicher — Technische Daten

¢ Speicher-Controller — Technische Daten
. Laufwerke

e Technische Daten der GPU

¢ Ports und AnschlUsse - Technische Daten
e Grafik — Technische Daten

*  Umgebungsbedingungen
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Gehauseabmessungen

Za—> [« Zc

J
Xa Xb
TOP VIEW
Bezel or
outer most /1
feature j v
Y
Y
A
SIDE VIEW
— ¥
Abbildung 26. Gehduseabmessungen
Tabelle 13. PowerEdge R7725 - Gehdauseabmessungen
Laufwerke Xa Xb Y Za Zb Zc
Alle 482,0 mm (18,98 Zoll) [ 434,0 mm 86,8 mm (3,42 30,78 mm (121 | 700,7 mm (27,59 | 771,62 mm
Konfigurationen (17,09 inches) | Zoll) Zoil) Mit ' Zollj ' (30' 38 Zoll)
Frontverkleidun
9 Winkel zur Winkel zu
Ruckwand Netzteilgriff
29,89 mm (1,18
Zoll) Ohne
Frontverkleidun
g

®| ANMERKUNG: Zb ist die externe Nennflache der Riickwand, auf der sich die |/O-Anschliisse der HPM-Platine befinden.
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Gewicht des Systems

Tabelle 14. PowerEdge R7725-System — Gewicht

Systemkonfiguration

Hochstgewicht (mit allen Laufwerken/SSDs)

Konfiguration ohne Ruckwandplatine

25,1 kg (55,34 Pfund)

8 x 2,5-Zall, universell

27,5 kg (60,63 Pfund)

12 x 3,5-Z0lI-SAS/SATA

36,1kg (69,67 Pfund)

16 x 2,5-Z0ll-SAS/SATA

29,3 kg (64,59 Pfund)

16 x 2,5-Z0lI-SAS/SATA + 8 x U.2 oder 2,5-Zoll-NVMe RAID

28,74 kg (63,36 Pfund)

24 x 2,5-Z0ll-SAS/SATA

31,8 kg (70,11 Pfund)

16 x EDSFF E3.S Gend NVMe

25,47 kg (56,15 Pfund)

8 x EDSFF E3.S Genb NVMe

24,33 kg (53,64 Pfund)

32 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe

31,14 kg (68,65 Pfund)

40 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe

29,92 kg (65,96 Pfund)

Tabelle 15. Gewichtsbezogene Handhabungsempfehlungen fiir den PowerEdge R7725

Gehéausegewicht

Beschreibung

40-701b Zum Anheben werden zwei Personen empfohlen.
70-120 Ib Zum Anheben werden drei Personen empfohlen.
>1211b Server-Hebevorrichtung wird empfohlen.

Prozessorspezifikationen

Tabelle 16. Technische Daten des Prozessors fiir das PowerEdge R7725-System

Unterstiitzter Prozessor

Anzahl der unterstiitzten Prozessoren

AMD EPYC-Prozessor der Serie 9005 der 5. Generation

Zwei

PSU - Technische Daten

Das PowerEdge R7725-System unterstitzt bis zu zwei Wechselstrom- oder Gleichstromnetzteile.

Tabelle 17. PSU - Technische Daten

Stromversorgungsei | Klasse Wiarmeabgabe (maximal) Frequenz (Hz) | Eingangsspann | Strom (A)

nheit (BTU/Std.) ung

3200 W Wechselstrom | Titan 12000. 50/60 200-240 VAC 16.

3200 W HVDC k. A. 12000 k. A, 240 VDC 14,5.

3200 XLAC* Titan 12000. 50/60 277 VAC 12,9.

3200 XHVDC* k. A. 12000 k. A. 336 VDC 10,47.

2400 W Titan 9000. 100-240 VAC 16-13,2
50/60

Wechselstrom*

2400 W HVDC* k. A 9000 k. A. 240 VDC 10,9.

1800 W Titan 6750. 200-240 VAC 9,8 bis 8,2
50/60

Wechselstrom*

Technische Daten
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Tabelle 17. PSU - Technische Daten (fortgesetzt)

Stromversorgungsei | Klasse Wiarmeabgabe (maximal) Frequenz (Hz) | Eingangsspann | Strom (A)
nheit (BTU/Std.) ung
1800 W HVDC* k. A. 6750 k. A 240 VDC 8,2.
1500 W Wechselstrom | Titan 5625. 50/60 100-240 VAC 12 bis 8,2
1500 W HVDC k. A. 5625 k. A. 240 VDC 6,8.
1500 W XLAC* Titan 5625. 50/60 277 VAC 6,1.
1500 W XHVDC* k. A. 5625 k. A. 336 VDC 491.
1400 W -48 V k. A 5310 KA (-48)- 33.

(-60) VDC
1100 W Wechselstrom | Titan 4100. 50/60 100-240 VAC 12 bis 6,1
1100 W HVDC k. A 4100 k. A 240 VDC 51
1100 W Wechselstrom | Platinum 4100. 50/60 100-240 VAC 12 bis 6,1
1100 W HVDC k. A. 4100 k. A. 240 VDC 5,1.
800 W Wechselstrom | Titan 3000. 50/60 100-240 VAC 9,2-45
800 W HVDC k. A 3000 k. A 240 VDC 3,7.
800 W Wechselstrom | Platinum 3000. 50/60 100-240 VAC 9,2-4,5
800 W HVDC k. A. 3000 k. A 240 VDC 3,7.

@ ANMERKUNG: Die Warmeabgabe berechnet sich aus der Nennleistung der Stromversorgungseinheit.

@ ANMERKUNG: Verwenden Sie beim Auswahlen und Upgrade der Systemkonfiguration das Enterprise Infrastructure Planning Tool
unter calc, um den Stromverbrauch des Systems zu prifen und eine optimale Energienutzung zu gewahrleisten.

@ ANMERKUNG: Falls ein System mit 1.500-W- und 1.100-W-Wechselstromnetzteilen an der Untergrenze von 100-120 VAC arbeitet,
liegt die Nennleistung pro Netzteil bei bis zu 1.050 W.

Abbildung 27. Netzteil-Netzkabel

C19

Abbildung 28. C19-PSU-Netzkabel
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Abbildung 29. Gleichstromnetzteil-Netzkabel

Tabelle 18. PSU-Netzkabel

Formfaktor Ausgang Netzkabel
Redundante 73,5 mm 3200 W Titanium im gemischten Modus C19

Redundant 73,5 mm 3.200 W, 277 VAC und HGU* APP/Saf-D-Grid
Redundant 60 mm 2400 W Titanium im gemischten Modus* C19

Redundant 60 mm 1800 W Titanium im gemischten Modus* C15

Redundant 60 mm 1500 W Titanium im gemischten Modus C13

Redundant 60 mm

1.500 W, 277 VAC und HGU*

APP/Saf-D-Grid

Modus

Redundant 60 mm 1400 W -48 V DC-Stromkabel

Redundant 60 mm 100 W Titanium im gemischten Modus C13

Redundant 60 mm 1100 W Wechselstrom (Platinum) im C13
gemischten Modus

Redundant 60 mm 800 W Titanium im gemischten Modus C13

Redundant 60 mm 800 W Wechselstrom (Platinum) im gemischten | C13

@ ANMERKUNG: * Funktion bei Produkteinfihrung im Juni 2025 nicht verflgbar. Informationen zur Verflgbarkeit der Funktionen

finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter Dell.com.

Technische Daten des Lufters

Das PowerEdge R7725-System unterstUtzt bis zu sechs Lufter.

Technische Daten
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Tabelle 19. Technische Daten des Liifters

Liftertyp Abkiirzun | Auch bekannt | Bezeichnungs | Beschriftungsbild
g als farbe
Hochleistungsl | HPR- Silver Silver
Ufter Silver SLVR
(HPR SLVR)
PERFS:’«C’%A';ANCE (SE.:'I;:;
Hochleistungsl | HPR Gold Gold
Ufter Gold GOLD
(HPR Gold)
PERFORMANCE TS
HPR PLTM- | HPR Platinum Platinum
Lafter (High [ PLTM
Performance
Platinum)

~ HIGH Platinum
APERFORMANCE Grade

Unterstutzte Betriebssysteme

Das PowerEdge R7725-System unterstutzt die folgenden Betriebssysteme:

e Microsoft Windows Server mit Hyper-V
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Canonical Ubuntu Server LTS
RedHat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi

Technische Daten und Details zur Interoperabilitat finden Sie unter BS-Support.

Technische Daten der Systembatterie

Das PowerEdge R7725-System verwendet eine CR 2032; 3,0-V-Lithium-Knopfzellenbatterie-Batterie.

Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser

Das PowerEdge R7725-System unterstUtzt bis zu vier PCl Express (PCle)-Steckplatze (Genb), duale OCP-NIC und BOSS auf der

HPM-Platine.

Tabelle 20. Erweiterungskartensteckplatze auf der HPM-Platine

PCle- Erweit karten- | P hl .. . .
Steck:Iatz rwei e;'i:grs arten rozesso;ansc us Hohe Baulénge Steckplatzbreite
Steckplatz 1 Rla Prozessor 2 Volle Bauhthe Halbe Baulange x8
Steckplatz 2 Rla, R1b, R1b_DW Prozessor 2 Volle Bauhdhe Halbe Baulange x8, x16

Volle Bauhthe
Steckplatz 3 R2a, R2b Prozessor 2 Flaches Profil in Halbe Baulange x16
Konfiguration mit
Flssigkeitskuhlung.
Steckplatz4 | 2P R(z’g'cg’b' Re Prozessor 2 Volle Bauhohe Halbe Baulange x8, 16
Steckplatz R3a Prozessor 2 Volle Bauhdhe Halbe Baulange x8
5
Steckplatz 6 BOSS Prozessor 1 k. A k. A x4
Steckplatz 7 Rba, R9b, Rob_DW, Processor 1 Volle Bauhdhe Halbe Baulange x8, x16
Rb5e (Prozessor 1)
Steckplatz 8 R5a, Rbe Processor 1 Volle Bauhdhe Halbe Bauldnge x8, x16
(Prozessor 1)
Volle Bauhdhe
Steckplatz 9 R4a, R4b Processor 1 Flaches Profil in Halbe Baulange x16
(Prozessor 1) Konfiguration mit
Flussigkeitskihlung.
Steckplatz 1 ocp Processor 1 KA KA 16
0 (Prozessor 1)

Arbeitsspeicher — Technische Daten

Das PowerEdge R7725-System unterstutzt die folgenden Speicherspezifikationen fur den optimalen Betrieb.

Technische Daten
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Tabelle 21. Arbeitsspeicher — Technische Daten

Zwei Prozessoren
DIMM-Typ DIMM-Rank DIMM-Kapazitat Mindest-Systemkapazitit Sysm:‘li:::;iitat
RDIMM Zweifach 16 GB 32 GB 384 GB
32 GB 64 GB 768 GB
64 GB 128 GB 15TB
96 GB 192 GB 2,3TB
128 GB 256 GB 30TB
256 GB 512 GB 614 1B

Tabelle 22. Speichermodulsockel

Speichermodulsockel Geschwindigkeit

24, 288 Stifte 6400 MT/s (1 DPC)

®|ANMERKUNG: Arbeitsspeicher-DIMM-Steckplatze sind nicht Hot-Plug-fahig.

®| ANMERKUNG: Der Prozessor kann die DIMM-Nenngeschwindigkeit reduzieren.

Speicher-Controller — Technische Daten

Das PowerEdge R7725-System unterstutzt die folgenden Controller-Karten:

Tabelle 23. Speicher-Controllerkarten

Unterstiitzte Speicher-Controllerkarten

Interne Controller
PERC H975i
PERC HI65i
PERC H365i
H965e
HBA465e

Interner Boot
e Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1DC-MHS)

Software-RAID
o k.A

Laufwerke

Das PowerEdge R7725-System unterstutzt Folgendes:
Konfiguration ohne Ruckwandplatine

Bis zu 8 x 2,56-Z0ll-SAS/SATA/NVMe

Bis zu 12 x 3,5 Zoll SAS/SATA

Bis zu 16 x 2,5 Zoll SAS/SATA

Bis zu 24 x 2,5 Zoll SAS/SATA

Bis zu 16 x 2,5-Z0ll-SAS/SATA- + 8 x U.2 oder 2,5-Zoll-NVMe
Bis zu 8 x EDSFF E3.S Genb NVMe

Bis zu 16 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe

Bis zu 32 x EDSFF E3.S Genb-NVMe
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e Bis zu 40 x EDSFF E3.S Genb-NVMe
ANMERKUNG: Weitere Informationen zum Hot-Swap-Verfahren fur NVMe-PCle-SSD-Gerate finden Sie im Benutzerhandbuch
fur Dell Express Flash NVMe-PCle-SSDs unter Dell Supportseite > Alle Produkte durchsuchen > Infrastruktur >
Rechenzentrumsinfrastruktur > Speicheradapter und Controller > Dell PowerEdge Express Flash-NVMe-PCle-SSD >
Dieses Produkt auswahlen > Dokumentation > Handbiicher und Dokumente.

Technische Daten der GPU

Das PowerEdge R7725-System unterstitzt Folgendes:

e Bis zu zwei 450-W*-GPUs mit doppelter Breite

e Bis zu sechs GPUs mit einfacher Breite
ANMERKUNG: * Funktion bei Produkteinfihrung im Juni 2025 nicht verflgbar. Informationen zur Verfligbarkeit der Funktionen
finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter Dell.com.

Ports und Anschlusse - Technische Daten

Technische Daten des NIC-Ports

Das PowerEdge R7725-System unterstutzt ein 10/100/1000-Mbit/s-BMC-Ethernet, bis zu acht PCle-Add-in-Karten, bis zu zwei Fibre-
Channel-HBA-Karten und zwei optionale Open Compute Project (OCP)-Karten.

Tabelle 24. Technische Daten der NIC-Ports fiir das System

Funktion Technische Daten

DC-SCM (Data Center Secure Control Module) 1GBx2

OCP NIC 3.0-Karte 200 GbE x 2 (konfigurierbar als 400 GbE x 1), 100 GbE x 2,
25 GbE x 2, 25 GbE x 4, 10 GbE x 2, 1 GbE x 2)

NIC fur PCle-Add-in-Karte (AIC) 2 x 200 GbE (konfigurierbar als 1x 400 GbE), 2 x 100 GbE

Fibre-Channel-HBA FC64, FC32

Technische Daten der USB-Ports

Tabelle 25. PowerEdge R7725 - USB-Spezifikationen

Vorderseite Riickseite Intern (optional)
USB-Porttyp Anzahl der Ports USB-Porttyp Anzahl der Ports USB-Porttyp Anzahl der Ports
USB 2.0- Eins USB 3.1-konformer | Zwei Interner USB 3.1- Eins
konformer Port Port konformer Port
(optional)
USB Typ-C- Eins
Anschluss mit Dual
Mode Host/BMC
Direct

VGA-Ports - Technische Daten

Das PowerEdge R7725 CSP EditionSystem unterstitzt den DB-15-DB-15-Port auf der hinteren I/0O-Platine des DC-SCM (Datacenter
Secure Control Module).

Technische Daten
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Grafik — Technische Daten

Tabelle 26. Unterstiitzte Optionen fiir die Videoauflosung

Lésung Bildwiederholfrequenz Farbtiefe (Bit)
1.024 x 768 60 8,16, 32
1.280 x 800 60 8,16, 32
1.280 x 1.024 60 8,16, 32
1.360 x 768 60 8,16, 32
1.440 x 900 60 8,16, 32
1.600 x 900 60 8,16, 32
1.600 x 1.200 60 8,16, 32
1.680 x 1.050 60 8,16, 32
1.920 x 1.080 60 8,16, 32
1.920 x 1.200 60 8,16, 32

Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umweltzertifizierungen finden Sie in den Datenblattern zu Produkt und Umwelt in den
Handbiichern und Dokumenten auf Dell Support.

Tabelle 27. Dauerbetriebsspezifikationen fiir ASHRAE A2

Parameter

Zulassige kontinuierliche Vorgange

Temperaturbereich fur Hohen <= 900 m (<=
2.953 ft)

10-35 ©C (50-95 ©F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerat

Prozentbereich fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 80% relative
Luftfeuchtigkeit mit 21°C (69.8 °F) Maximaltaupunkt

Betriebshthe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1°C / 300 m (33,8°F / 984 ft)
oberhalb von 900 m (2.953 ft).

Tabelle 28. Dauerbetriebsspezifikationen fiir ASHRAE A3

Parameter

Zulassige kontinuierliche Vorgédnge

Temperaturbereich fur Héhen <= 900 m (<=
2.953 ft)

5-40 °C (41-104 °©F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerat

Prozentbereich fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 85% relative
Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75.2 ©F) Maximaltaupunkt

Betriebshthe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C / 175 m (33,8°F / 574 ft)
oberhalb von 900 m (2.953 ft).

Tabelle 29. Dauerbetriebsspezifikationen fir ASHRAE A4

Parameter

Zulassige kontinuierliche Vorgange

Temperaturbereich fir Hohen <= 900 m (<=
2.953 ft)

5-45 °C (41-113 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerat

Prozentbereich fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 90% relative
Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75.2 °F) Maximaltaupunkt
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Tabelle 29. Dauerbetriebsspezifikationen fir ASHRAE A4 (fortgesetzt)

Parameter

Zulassige kontinuierliche Vorgange

Betriebshthe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C /125 m (33,8°F / 410 ft)
oberhalb von 900 m (2.953 ft).

Tabelle 30. Allgemeine Umgebungsbedingungen fiir ASHRAE A2, A3 und A4

Parameter

Zulassige kontinuierliche Vorgange

Maximaler Temperaturanstieg (gilt fir Betrieb und
Nichtbetrieb)

20 ©C in einer Stunde* (36 °©F in einer Stunde) und 5 ©C in 15 Minuten (41°F in
15 Minuten), 5 ©C in einer Stunde* (41°F in einer Stunde) fir Bandhardware
(D ANMERKUNG: *: Bei den thermischen Richtlinien von ASHRAE
fur Bandlaufwerke handelt es sich nicht um unverzlgliche
Temperaturschwankungen.

Temperaturgrenzwerte bei Nichtbetrieb

-40 ©C bis 65 °C (-40 ©F bis 149 °F)

Luftfeuchtigkeitsgrenzwerte bei Nichtbetrieb

5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei einem Maximaltaupunkt von 27 ©C
(80.6 °F)

Maximale Hohe bei Nichtbetrieb

12.000 m (39.370 FuB3)

Maximale Hohe bei Betrieb

3.048 m (10.000 Fuf3)

Tabelle 31. Zuldssige Erschiitterung — Technische Daten

Zuldssige Erschiitterung

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

0,21 Gyps bei 5 Hz bis 500 Hz Gber 10 Minuten (alle X-, Y- und Z-Richtungen)

Storage

1,38 Gyms bei 7 Hz bis 250 Hz tber 15 Minuten (alle sechs Seiten getestet)

Tabelle 32. Technische Daten fiir maximal zulassige Stof3wirkung

Maximal zuldssige Stof3einwirkung

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

Sechs nacheinander ausgefuhrte Stéf3e mit 6 G von bis zu 11 ms Dauer in
positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung.

Storage

Sechs nacheinander ausgefuhrte Stof3e mit 71 G von bis zu 2 ms Dauer in
positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stof3 auf jeder Seite des
Systems).

Spezifikationen zu partikel- und gasformigen Verunreinigungen

In der folgenden Tabelle werden die Grenzwerte zur Verhinderung von Schaden an Geraten und/oder Fehlern durch Partikel- und
gasformige Verschmutzung definiert. Wenn die Verunreinigungen durch Feinstaub und gasférmige Stoffe die festgelegten Grenzwerte

Uberschreiten und zu Beschadigungen oder Ausfallen der Geréate fuhrt, missen Sie die Umgebungsbedingungen verbessern. Die Korrektur
von Umgebungsbedingungen liegt in der Verantwortung des Kunden.

Tabelle 33. Partikelverschmutzung - Technische Daten

Partikelverschmutzung

Technische Daten

Luftfilterung: Nur konventionelle Rechenzentren

Rechenzentrum-Luftfilterung gemaf ISO Klasse 8 pro ISO 14644-1 mit einer
oberen Konfidenzgrenze von 95 %.

@ ANMERKUNG: Die Filterung der Raumluft mit einem MERV8-Filter
gemaf3 ANSI/ASHRAE Standard 127 ist eine empfohlene Methode, um
die erforderlichen Umgebungsbedingungen zu erreichen.

@ ANMERKUNG: Die ins Rechenzentrum eintretende Luft muss Uber
MERV11- oder MERV13-Filterung verflgen.

@ ANMERKUNG: Diese Bedingung gilt nur fur
Rechenzentrumsumgebungen. Luftfilterungsanforderungen beziehen
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Tabelle 33. Partikelverschmutzung - Technische Daten (fortgesetzt)

Partikelverschmutzung

Technische Daten

sich nicht auf IT-Geréte, die fur die Verwendung auf3erhalb eines
Rechenzentrums, z. B. in einem Buro oder in einer Werkhalle, konzipiert
sind.

Walk-Up-Edge-Rechenzentrum oder -Gehause
(versiegelte Umgebung mit geschlossenen Kreislauf)

Eine Filterung ist nicht erforderlich fir Gehause, die voraussichtlich nicht

mehr als sechsmal pro Jahr getffnet werden. Andernfalls ist eine Filterung

der Klasse 8 gemaf3 ISO 1466-1 erforderlich, wie oben definiert.

@ ANMERKUNG: In Umgebungen, die haufig tber ISA-71 Klasse G1 liegen
oder bekannte Herausforderungen aufweisen, kdnnen spezielle Filter
erforderlich sein.

Leitfahiger Staub: Umgebungen in Rechenzentren und
auf3erhalb von Rechenzentren

Luft muss frei von leitfahigem Staub, Zinknadeln oder anderen leitfahigen
Partikeln sein.

@ ANMERKUNG: Leitfahiger Staub, der den Geratebetrieb
beeintrachtigen kann, kann aus verschiedenen Quellen stammen,
einschlief3lich Fertigungsprozessen und Zinkpartikeln, die sich auf der
Beschichtung von Doppelbodenfliesen entwickeln kénnen.

@ ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums-
sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.

Korrodierender Staub: Umgebungen in Rechenzentren
und auf3erhalb von Rechenzentren

e | uft muss frei von korrosivem Staub sein

e Der in der Luft vorhandene Reststaub muss Uber einen
Deliqueszenzpunkt von weniger als 60 % relativer Feuchtigkeit
verflgen.

@ ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums-
sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.

Tabelle 34. Gasféormige Verschmutzung - Technische Daten

Gasformige Verschmutzung | Technische Daten

Anmerkungen

Kupfer-Kupon-Korrosionsrate

ISA-71 Klasse G1: < 300 A/Monat

Gemaf3 ANSI/ISA71.04

Silber-Kupon-Korrosionsrate

ISA-71 Klasse G1: < 200 A/Monat

Gemaf3 ANSI/ISA71.04

Ubersicht iiber thermische Beschriankungen

Tabelle 35. Bezeichnungsreferenz

Kennzeichnung Beschreibung

STD Standard

HPR (Silver) Hochleistungslufter Silver (HPR SLVR)
HPR (Gold) Hochleistungslifter Gold (HPR GOLD)
HSK Kihlkdrper

LP Flaches Profil

FH Volle Bauhthe

DLC Direkte Flussigkeitskihlung

Tabelle 36. Prozessor- und Kiihlkérpermatrix

KiihIkérper

Prozessor-TDP

STD-HSK

<180 W
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Tabelle 36. Prozessor- und Kiihlkorpermatrix (fortgesetzt)

Kiihlkérper Prozessor-TDP

2 HE-HPR-HSK >=180 W

T-Wing HSK Unterstltzt alle TDP (System sollte mit GPU/FGPA/langen PCle
Karten installiert werden)

@ ANMERKUNG: Die Umgebungstemperatur der Konfiguration wird durch ihre kritische Komponente bestimmt. Wenn die
Umgebungstemperatur des Prozessors beispielsweise 35 ©C betrégt, das DIMM 35 ©C und die GPU 30 ©C aufweist, kann die
kombinierte Konfiguration nur 30 ©C unterstitzen.

Tabelle 37. Matrix zu thermischen CPU-Beschrankungen bei einer Konfiguration mit Luftkiihlung

Konfiguration 16 x 2,5"- 16xE | 8xE3.S 32xE |16 x 2,5"- 8 x Kein BP
SAS- 3.5 3.8 SAS 2,5-
Laufwerke + Zoll
8 x NVMe- unive
Laufwerke. rsell
Gehduse CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW-
=400 | GPU- | =400 | =400 | GPU- | =400 | =400 | GPU- | =400 | <400 | GPU-
W Gehad (W w Gehd |W W Geha (W w Geha
regul | use regul | regul |use regul | regul |use regul | regul |use
dres dres |aéres dres |ares dres |aéres
Geha Gehéa | Gehad Geha | Geha Gehéd | Gehad
use, use, |use, use, |use, use, |use,
CPU CPU |CPU CPU |CPU CPU |CPU
500 500 |500 500 |500 500 |500
WT- WT- |WT- WT- |WT- WT- |[WT-
Wing Wing | Wing Wing | Wing Wing | Wing
-Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk
leidu leidu |leidu leidu | leidu leidu |leidu
ng ng ng ng ng ng ng
DW-GPU (Riser-Konfiguration RC4) Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja
PPCM-Konfiguration CO05- | C05- | C07- | C06-01 C08- | C02-01,02 |CO04- |(CO
01- 02, 01 01 02
GPU- | TDP |cTDP | Mode | Anza | Prod |und 03
Grup |(W) |(W) [ hl uktio |02,
pe der ns- 03
Core |OPN
s
C 125. 120-1 | 9015 | 8. 100-0 | Stand |1HE [Stand |Stand |1HE |[Stand | Stand |1HE |Stand | Stand | 1HE
55 00001 |ard- | T- ard- |ard- |[T- ard- |ard- |T- ard- |ard- |[T-
553 HSK | Typ- |HSK |HSK [Typ- |HSK [|HSK |Typ- |HSK |HSK [ Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-

Lafter | HPR- | LUfter | LUfter | HPR- | Lufter | LUfter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR-
Silver | Lufter | Gold |Gold | LUfter | Gold | Silver | LUfter | Silver | Silver | Lifter
Platin Platin Platin Platin
um um um um

125. 120-1 |9115 | 16. 100-0 | Stand |1HE |Stand |Stand |1HE |Stand | Stand | 1HE |Stand | Stand | 1HE

55 00001 | ard- T- ard- ard- | T- ard- ard- T- ard- ard- | T-
562 |HSK |Typ- [HSK [HSK |Typ- [HSK |HSK |Typ- |HSK [HSK |Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-

Lafter | HPR- | Lifter | Lafter | HPR- | Lifter | Lufter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR-
Silver | Lufter | Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lufter
Platin Platin Platin Platin
um um um um

B 210. |200-2 | 9335 | 32. 100-0 | Stand |1THE |[Stand |Stand |1HE |Stand | Stand [1HE |Stand | Stand | 1HE

40 00001 |ard- | T- ard- [ard- |T- ard- [ard- |[T- ard- [ard- |T-
149 HSK [Typ- |HSK |HSK |Typ- |HSK |HSK [|Typ- |HSK [|HSK [Typ-
HSK HSK HSK HSK
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Tabelle 37. Matrix zu thermischen CPU-Beschrankungen bei einer Konfiguration mit Luftkiihlung (fortgesetzt)

Konfiguration 16 x 2,5"- 16xE | 8xE3.S 32xE |16 x 2,5"- 8 x Kein BP
SAS- 3.8 3.S SAS 2,5-
Laufwerke + Zoll
8 x NVMe- unive
Laufwerke. rsell
Gehause CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW-
<400 | GPU- | =400 | <400 | GPU- | =400 | <400 | GPU- | <400 | <400 | GPU-
w Geha |W w Geha |W w Geha |W w Geha
regul |use regul |regul |use regul |regul (use regul |regul |use
ares dres |ares dres |ares dres |ares
Geha Geha | Geha Geha | Geha Geha | Geha
use, use, |use, use, |use, use, |use,
CPU CPU |CPU CPU |CPU CPU |CPU
500 500 |500 500 |500 500 |500
WT- WT- |WT- WT- |WT- WT- |[WT-
Wing Wing | Wing Wing | Wing Wing | Wing
-Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk
leidu leidu | leidu leidu | leidu leidu | leidu
ng ng ng ng ng ng ng
DW-GPU (Riser-Konfiguration RC4) Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja
PPCM-Konfiguration C05- | C05- | C07- | C06-01 C08- | C02-01, 02 C04- | CO
01- 02, 01 01 02
GPU- | TDP |cTDP |Mode |Anza |Prod |und |03
Grup [(W) [(w) [Nl hi uktio | 02,
pe der ns- 03
Core |OPN
s
HPR- |HPR- |HPR- |HPR- | HPR- | HPR- | HPR- | HPR- | HPR- | HPR- | HPR-
LUfter | Lafter | LUfter | LOfter | Lufter | LUfter | Lafter | LUfter | LUfter | LUfter | LOfter
Silver | Platin | Gold | Gold | Platin | Gold | Silver | Platin | Silver | Silver | Platin
um um um um
200. |200-2 19255 |24. 100-0 | Stand |1HE |[Stand |Stand |1HE |[Stand | Stand |1HE |Stand | Stand |1HE
40 0000 |ard- |T- ard- |ard- |T- ard- |ard- |T- ard- |ard- |T-
0694 [HSK [Typ- |HSK [|HSK |Typ- |HSK |HSK [Typ- [HSK [HSK |Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
Lafter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR- | Lifter | Lufter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR-
Silver | Lufter | Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lufter
Platin Platin Platin Platin
um um um um
200. [200-2]9135 |16. 100-0 | Stand |1HE |Stand |Stand |1HE |Stand | Stand | 1HE |[Stand | Stand | 1HE
40 00001 | ard- T- ard- ard- | T- ard- ard- T- ard- ard- | T-
150 HSK | Typ- |HSK |HSK [Typ- |HSK [|HSK |Typ- |HSK |HSK |[Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
Lafter | HPR- | LGfter | Lafter | HPR- | Lifter | Lufter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR-
Silver | Lufter | Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lufter
Platin Platin Platin Platin
um um um um
A 280. [240-3 9355 | 32. 100-0 | Stand |1HE |Stand |Stand |1HE |Stand | Stand |1HE |[Stand | Stand | 1HE
00 00001 |ard- | T- ard- [ard- |T- ard- |ard- |T- ard- [ard- |T-
148 HSK | Typ- |HSK |HSK [Typ- |HSK [|HSK |Typ- |HSK |HSK [Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
Lufter | HPR- | Lufter | LOfter | HPR- | Lifter | Lafter | HPR- | Lifter | Lufter | HPR-
Silver | Lufter | Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lufter
Platin Platin Platin Platin
um um um um
E 320. | 320-4 | 9175F |16 100-0 | Stand | **1 [Stand | Stand |1HE |[Stand | Stand | **1 | Stand | Stand | 1HE
00 00001 | ard- HET- |ard- |ard- |T- ard- | ard- HET- |ard- |ard- |T-
145 HSK HSK | HSK HSK | HSK HSK | HSK
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Tabelle 37. Matrix zu thermischen CPU-Beschrankungen bei einer Konfiguration mit Luftkiihlung (fortgesetzt)

Konfiguration 16 x 2,5"- 16xE | 8xE3.S 32xE |16 x 2,5"- 8 x Kein BP
SAS- 3.8 3.S SAS 2,5-
Laufwerke + Zoll
8 x NVMe- unive
Laufwerke. rsell
Gehause CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW-
<400 | GPU- | =400 | <400 | GPU- | =400 | <400 | GPU- | <400 | <400 | GPU-
w Geha |W w Geha |W w Geha |W w Geha
regul |use regul |regul |use regul |regul (use regul |regul |use
ares dres |ares dres |ares dres |ares
Geha Geha | Geha Geha | Geha Geha | Geha
use, use, |use, use, |use, use, |use,
CPU CPU |CPU CPU |CPU CPU |CPU
500 500 |500 500 |500 500 |500
WT- WT- |WT- WT- |WT- WT- |[WT-
Wing Wing | Wing Wing | Wing Wing | Wing
-Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk
leidu leidu | leidu leidu | leidu leidu | leidu
ng ng ng ng ng ng ng
DW-GPU (Riser-Konfiguration RC4) Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja
PPCM-Konfiguration C05- | C05- | C07- | C06-01 C08- | C02-01, 02 C04- | CO
01- 02, 01 01 02
GPU- | TDP |cTDP |Mode |Anza |Prod |und |03
Grup [(W) [(w) [Nl hi uktio | 02,
pe der ns- 03
Core |OPN
s
HPR- | P~ [HPR- |HPR- | Y- | HPR- |HPR- [ TYP- | HPR- [HPR- | TYP:
Lafter | PSK | Latter | Lafter | SK | Lufter [ Lafter [ PSX | Latter | Lafter | HSK
Gold HPR- Gold Gold HPR- Gold Silver HPR- Silver | Silver HPR-
Lufter Lifter Lufter Lifter
Platin Platin Platin Platin
um um um um
320. [320-4 19275 |24 100-0 | Stand | Nur Stand [ Stand | ** 1 | Stand | Stand | Nur Stand | Stand | ** 1
00 F 00001 | ard- DLC |ard- |ard- HE T- |ard- |ard- DLC |ard- |ard- HE T-
144 HSK HSK |HSK |Typ- [|HSK [|HSK HSK |HSK [ Typ-
HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
LGfter LUfter | LOfter | HPR- | LGfter | Lafter LGfter | LOfter | HPR-
Gold Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver Silver | Silver | Lufter
Platin Platin
um um
320. [320-4 9375 |32 100-0 | Stand | **1 [Stand | Stand |1HE |[Stand | Stand | **1 | Stand | Stand | 1HE
00 F 00001 | ard- HE T- | ard- ard- | T- ard- ard- HE T- | ard- ard- | T-
197 HSK | Typ- |HSK |HSK |Typ- [HSK [|HSK |Typ- |HSK |HSK |Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
Lufter | HPR- | Lufter | Lufter | HPR- | Lufter | LUfter | HPR- | LUfter | Lufter | HPR-
Gold | Lufter | Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lufter
Platin Platin Platin Platin
um um um um
360. [320-4 19475 |48 100-0 | Stand | **1 | Stand | Stand | 1THE |Stand | Stand | ** 1 | Stand | Stand | 1 HE
00 F 00001 | ard- HE T- | ard- ard- | T- ard- ard- HE T- | ard- ard- | T-
143 HSK | Typ- |HSK |HSK |Typ- [HSK [|HSK |Typ- |HSK |HSK |Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
Lafter | HPR- | Lifter | Lafter | HPR- | Lifter | Lafter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR-
Gold | Lufter | Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lufter
Platin Platin Platin Platin
um um um um
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Tabelle 37. Matrix zu thermischen CPU-Beschrankungen bei einer Konfiguration mit Luftkiihlung (fortgesetzt)

Konfiguration 16 x 2,5"- 16xE | 8xE3.S 32xE |16 x 2,5"- 8 x Kein BP
SAS- 3.8 3.S SAS 2,5-
Laufwerke + Zoll
8 x NVMe- unive
Laufwerke. rsell
Gehause CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW-
<400 | GPU- | =400 | <400 | GPU- | =400 | <400 | GPU- | <400 | <400 | GPU-
w Geha |W w Geha |W w Geha |W w Geha
regul |use regul |regul |use regul |regul (use regul |regul |use
ares dres |ares dres |ares dres |ares
Geha Geha | Geha Geha | Geha Geha | Geha
use, use, |use, use, |use, use, |use,
CPU CPU |CPU CPU |CPU CPU |CPU
500 500 |500 500 |500 500 |500
WT- WT- |WT- WT- |WT- WT- |[WT-
Wing Wing | Wing Wing | Wing Wing | Wing
-Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk
leidu leidu | leidu leidu | leidu leidu | leidu
ng ng ng ng ng ng ng
DW-GPU (Riser-Konfiguration RC4) Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja
PPCM-Konfiguration C05- | C05- | C07- | C06-01 C08- | C02-01, 02 C04- | CO
01- 02, 01 01 02
GPU- | TDP |cTDP |Mode |Anza |Prod |und |03
Grup (W) | (W) |1l hi uktio | 02,
pe der ns- 03
Core |OPN
s
360. |320-4 19555 |64. 100-0 | Stand | **1 [Stand | Stand |1HE |[Stand | Stand | **1 | Stand | Stand | 1HE
00 00001 | ard- HET- |ard- |ard- |T- ard- | ard- HET- |ard- |ard- |T-
142 HSK |Typ- |HSK |HSK |Typ- |HSK [HSK [Typ- [HSK [|HSK |Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
Lufter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR- | Lifter | Lufter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR-
Gold | Lufter | Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lufter
Platin Platin Platin Platin
um um um um
320. [320-4 9575 |64 100-0 | Stand | **1 | Stand | Stand | 1THE |Stand | Stand | ** 1 | Stand | Stand | 1 HE
00 F 00001 | ard- HE T- | ard- ard- | T- ard- ard- HE T- | ard- ard- | T-
554 HSK | Typ- |HSK |HSK [Typ- |HSK [|HSK |Typ- |HSK |HSK |[Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
LGfter | HPR- | Lufter | LOfter | HPR- | Lifter | Lafter | HPR- | Lifter | Lufter | HPR-
Gold | Lufter | Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lufter
Platin Platin Platin Platin
um um um um
400. [320-4 |9655 |96. 100-0 | Stand | **1 | Stand | Stand | 1THE |Stand | Stand | ** 1 | Stand | Stand | 1 HE
00 0000 |ard- HET- |ard- |ard- |T- ard- |ard- HET- |ard- |ard- |T-
0674 |HSK |Typ- [|HSK |HSK |Typ- |HSK [|HSK |Typ- |HSK |HSK [Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
Lufter | HPR- | Lufter | LOfter | HPR- | LGfter | Lafter | HPR- | Lifter | Lufter | HPR-
Gold | Lufter | Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lufter
Platin Platin Platin Platin
um um um um
400. |320-4 19745 |128. 100-0 | Stand | **1 [Stand | Stand |1HE |[Stand | Stand | **1 | Stand | Stand | 1HE
00 00001 | ard- HET- |ard- |ard- |T- ard- | ard- HET- |ard- |ard- |T-
460 HSK | Typ- |HSK |HSK |Typ- |HSK [HSK [Typ- [HSK [|HSK |Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
Lufter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR- | Lifter | Lufter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR-
Gold | Lufter | Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lufter
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Tabelle 37. Matrix zu thermischen CPU-Beschrankungen bei einer Konfiguration mit Luftkiihlung (fortgesetzt)

Technische Daten

Konfiguration 16 x 2,5"- 16xE | 8xE3.S 32xE |16 x 2,5"- 8 x Kein BP
SAS- 3.8 3.S SAS 2,5-
Laufwerke + Zoll
8 x NVMe- unive
Laufwerke. rsell
Gehause CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW-
<400 | GPU- | <400 | =400 | GPU- | =400 | <400 | GPU- | =400 | <400 | GPU-
w Geha |W w Geha |W w Geha |W w Geha
regul |use regul |regul |use regul |regul (use regul |regul |use
ares dres |ares dres |ares dres |ares
Geha Geha | Geha Geha | Geha Geha | Geha
use, use, |use, use, |use, use, |use,
CPU CPU |CPU CPU |CPU CPU |CPU
500 500 |500 500 |500 500 |500
WT- WT- |WT- WT- |WT- WT- |[WT-
Wing Wing | Wing Wing | Wing Wing | Wing
-Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk
leidu leidu | leidu leidu | leidu leidu | leidu
ng ng ng ng ng ng ng
DW-GPU (Riser-Konfiguration RC4) Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja
PPCM-Konfiguration C05- | C05- | C07- | C06-01 C08- | C02-01, 02 C04- | CO
01- 02, 01 01 02
GPU- | TDP |cTDP |Mode |Anza |Prod |und |03
Grup [(W) [(w) [Nl hi uktio | 02,
pe der ns- 03
Core |OPN
s
Platin Platin Platin Platin
um um um um
390. [320-4|9825 |144. 100-0 | Stand | **1 | Stand |Stand | 1HE |Stand | Stand | ** 1 | Stand | Stand | 1 HE
00 0000 |ard- HE T- | ard- ard- | T- ard- ard- HE T- | ard- ard- | T-
0837 |HSK |Typ- |HSK [HSK |Typ- [HSK |HSK |Typ- |HSK [HSK |Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
Lafter | HPR- | LUfter | Lifter | HPR- | Lufter | LUfter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR-
Gold | Lufter | Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lufter
Platin Platin Platin Platin
um um um um
390. [320-4|9845 |160. 100-0 | Stand | **1 | Stand | Stand | 1THE |Stand | Stand | ** 1 | Stand | Stand | 1 HE
00 00001 | ard- HE T- | ard- ard- | T- ard- ard- HE T- | ard- ard- | T-
458 HSK | Typ- |HSK [|HSK |Typ- [HSK [|HSK |Typ- |HSK |HSK |Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
Lufter | HPR- | Lufter | Lafter | HPR- | Lifter | Lufter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR-
Gold | Lufter | Gold | Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lufter
Platin Platin Platin Platin
um um um um
G 500. ]450-519965 |192. 100-0 |1HE | Nur THE [1HE | Nur 1THE |1HE | Nur THE [1HE | Nur
00 0000 | T- DLC |T- T- DLC |T- T- DLC |T- T- DLC
0976 | Typ- Typ- | Typ- Typ- | Typ- Typ- | Typ-
HSK HSK | HSK HSK | HSK HSK |HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
LGfter LUfter | LUfter LGfter | Lafter LGfter | Lfter
Platin Platin | Platin Platin | Platin Platin | Platin
um um um um um um um
500. ]450-5|9755 [128. 100-0 |1HE | Nur 1THE |1HE | Nur 1THE |1HE | Nur THE [1HE | Nur
00 00001 | T- DLC |T- T- DLC |T- T- DLC |T- T- DLC
443 | Typ- Typ- | Typ- Typ- | Typ- Typ- | Typ-
HSK HSK | HSK HSK | HSK HSK | HSK
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Tabelle 37. Matrix zu thermischen CPU-Beschrankungen bei einer Konfiguration mit Luftkiihlung (fortgesetzt)

Konfiguration 16 x 2,5"- 16xE | 8xE3.S 32xE |16 x 2,5"- 8 x Kein BP
SAS- 3.8 3.S SAS 2,5-
Laufwerke + Zoll
8 x NVMe- unive
Laufwerke. rsell
Gehause CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW-
<400 | GPU- | <400 | =400 | GPU- | =400 | <400 | GPU- | =400 | <400 | GPU-
w Geha |W w Geha |W w Geha |W w Geha
regul | use regul |regul |use regul | regul |use regul |regul |use
ares dres |ares dres |ares dres |ares
Geha Geha | Geha Geha | Geha Geha | Geha
use, use, |use, use, |use, use, |use,
CPU CPU |CPU CPU |CPU CPU |CPU
500 500 |500 500 |500 500 |500
WT- WT- |WT- WT- |WT- WT- |[WT-
Wing Wing | Wing Wing | Wing Wing | Wing
-Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk
leidu leidu | leidu leidu | leidu leidu | leidu
ng ng ng ng ng ng ng
DW-GPU (Riser-Konfiguration RC4) Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja
PPCM-Konfiguration C05- | C05- | C07- | C06-01 C08- | C02-01, 02 C04- | CO
01- 02, 01 01 02
GPU- | TDP |cTDP | Mode | Anza | Prod |und 03
Grup [(W) [(w) [Nl hi uktio | 02,
pe der ns- 03
Core |OPN
s
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
LGfter LUfter | LUfter LGfter | Lafter LGfter | Lfter
Platin Platin | Platin Platin | Platin Platin | Platin
um um um um um um um

Tabelle 38. Matrix zu thermischen Arbeitsspeicherbeschrankungen bei einer Konfiguration mit Luftkiihlung

Konfigur | 16 x 2,5"-SAS- 16xE3.S | 8xE3.S 32xE3.S |16 x 2,5"-SAS 8 x2,5- | Kein BP
ation Laufwerke + 8 x Zoll
NVMe-Laufwerke. universe
RDIMM | Unterstitzt bei 35 ©C
mit 32
GB
RDIMM Unterstitzt bei 35 °C
mit 64
GB
RDIMM Unterstitzt bei 35 °C
mit 96
GB
RDIMM HPR- Unterstitzt bei 35 °C HPR- Untersti | HPR- HPR- Untersti
mit 128 Lufter Lifter tzt bei Lufter Lafter tzt bei
GB Gold Gold 35 °C Gold Gold 35 °C
RDIMM | TBD TBD Unterstitzt bei 35 °C TBD TBD HPR- HPR- Unterstu
mit 256 LGfter LGfter tzt bei
GB Gold Gold 35 °C
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Tabelle 39. Matrix zu thermischen GPU-Beschrankungen bei einer Konfiguration mit Luftkiihlung

GPU TDP 16 x 2,5"-SAS- 16xE3. | 8xE3.S 32xE3. |16 x 2,5"-SAS 8 x 2,5- | Kein BP
(W) Laufwerke + S S Zoll

8 x NVMe- univers

Laufwerke. ell
424 72 **HPR- | Unterstitzt bei HPR Unterstitzt bei HPR Unterst |HPR HPR Unterst
GB Lufter 35 °C Gold- 35 °C Gold- Utzt bei | Gold- Gold- atzt bei

Gold LGfter LGfter 35 °C LGfter LGfter 35 °C
H100 400. TBD Unterst | TBD TBD Unterst | TBD TBD Unterst | TBD TBD Unterst
NVL Utzt bei Utzt bei Utzt bei Utzt bei
(94 GB) 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
H200 450. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
NVL
141G*
NVIDIA | k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
RTX Pro
6000
BSE*
[L40s 48 | 350 TBD Unterst | TBD TBD Unterst | TBD TBD Unterst | TBD TBD Unterst
GB Utzt bei Utzt bei Utzt bei Utzt bei

35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
A6 64 250 TBD Unterst | TBD TBD Unterst | TBD TBD Unterst | TBD TBD Unterst
GB Utzt bei Utzt bei Utzt bei Utzt bei
35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

@ ANMERKUNG: ** Komponenten, die max. 30 °C unterstitzen

@ ANMERKUNG: Komponenten ohne ** Unterstitzung far max. 35 °C.

ANMERKUNG: FUr einen einzelnen Prozessor sind drei Liftermodule erforderlich, fir Systeme mit zwei Prozessoren sind sechs
LGftermodule erforderlich.
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Tabelle 40. Matrix zu thermischen CPU-Beschrankungen bei einer Konfiguration mit direkter
Fliissigkeitskiihlung (Direct Liquid Cooling, DLC)

Konfiguration 16 x 2,5"- 16xE | 8xE3.S 32xE |16 x 2,5"- 8 x Kein BP
SAS- 3.8 3.S SAS 2,5-
Laufwerke + Zoll
8 x NVMe- unive
Laufwerke. rsell
Gehause CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW- |CPU |CPU |DW-
<400 | GPU- | <400 | =400 | GPU- | =400 | <400 | GPU- | =400 | <400 | GPU-
w Geha |W w Geha |W w Geha |W w Geha
regul | use regul |regul |use regul | regul |use regul | regul |use
dres dres |ares dres |ares dres |ares
Geha Geha | Geha Geha | Geha Geha | Geha
use, use, |use, use, |use, use, |use,
CPU CPU |CPU CPU |CPU CPU |CPU
500 500 |500 500 |500 500 |500
WT- WT- |WT- WT- |WT- WT- |[WT-
Wing Wing | Wing Wing | Wing Wing | Wing
-Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk -Verk | -Verk
leidu leidu | leidu leidu | leidu leidu | leidu
ng ng ng ng ng ng ng
DW-GPU (Riser-Konfiguration RC4) Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja Nein | Nein |Ja
PPCM-Konfiguration C05- | C05- | C07- | C06-01 C08- | C02-01, 02 C04- | CO
01- 02, 01 01 02
GPU- | TDP |cTDP | Mode | Anza | Prod |und 03
Grup [(W) [(w) [Nl hi uktio | 02,
pe der ns- 03
Core |OPN
s
Alle CPU-SKUs Stand |1HE |Stand |Stand [1HE |Stand | Stand |1HE |Stand |Stand | 1HE
ard- | T- ard- Jard- |[T- ard- |ard- |T- ard- Jard- |[T-
HSK | Typ- |HSK [|HSK |Typ- [HSK [|HSK |Typ- |HSK |HSK |Typ-
HSK HSK HSK HSK
HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR- HPR- | HPR-
Lufter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR- | LUfter | Lufter | HPR- | Lifter | Lifter | HPR-
Silver | Lufter | Gold |Gold | Lufter | Gold | Silver | Lufter | Silver | Silver | Lafter
Platin Platin Platin Platin
um um um um

Tabelle 41. Matrix zu thermischen Arbeitsspeicherbeschrankungen bei einer Konfiguration mit direkter
Flussigkeitskiihlung (Direct Liquid Cooling, DLC)

Konfigur | 16 x 2,5"-SAS- 16xE3.S | 8xE3.S 32xE3.S |16 x 2,5"-SAS 8 x2,5- | Kein BP
ation Laufwerke + 8 x Zoll
NVMe-Laufwerke. universe

RDIMM | Unterstitzt bei 35 °C
mit 32
GB

RDIMM Unterstitzt bei 35 °C
mit 64
GB

RDIMM | Unterstiitzt bei 35 °C
mit 96
GB

RDIMM HPR- Unterstitzt bei 35 °C HPR- Unterstl | HPR- HPR- Unterstd
mit 128 LGfter LUfter tzt bei LUfter LGfter tzt bei
GB Gold Gold 35 °C Gold Gold 35 °C

RDIMM | TBD TBD UnterstUtzt bei 35 °C TBD TBD HPR- HPR- UnterstU
mit 256 LUfter LGfter tzt bei
GB Gold Gold 35 °C
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Tabelle 42. Matrix zu thermischen GPU-Beschrankungen bei einer Konfiguration mit direkter
Flussigkeitskiihlung (Direct Liquid Cooling, DLC)

GPU TDP 16 x 2,5"-SAS- 16xE3. | 8xE3.S 32xE3. |16 x 2,5"-SAS 8 x 2,5- | Kein BP
(W) Laufwerke + S S Zoll

8 x NVMe- univers

Laufwerke. ell
424 75 **HPR | Unterst |Unterst |Unterst |Unterst |Unterst |Unterst | ** HPR | ** HPR | Unterst | Unterst
GB -LUfter |Utztbei |Utztbei |Utztbei |Utztbei |Utztbei |Gtztbei |-LUfter |-Lifter |Utztbei |Utzt bei

Gold 35 °C 35°C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C Gold Gold 35 °C 35 °C
H100 400. k. A. Unterst | k. A. k. A. Unterst | k. A. k. A. Unterst | k. A. k. A. Unterst
NVL Utzt bei Utzt bei Utzt bei Utzt bei
(94GB) 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
H200 450. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
NVL
1941G*
NVIDIA | k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
RTX Pro
6000
BSE*
L40S 48 | 350 k. A. Unterst | k. A. k. A. Unterst | k. A. k. A. Unterst | k. A. k. A. Unterst
GB Utzt bei Utzt bei Utzt bei Utzt bei

35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
A6 64 250 k. A. Unterst | k. A. k. A. Unterst | k. A. k. A. Unterst | k. A. k. A. Unterst
GB Utzt bei Utzt bei Utzt bei Utzt bei
35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

@ ANMERKUNG: * Funktion bei ProdukteinfUhrung im Juni 2025 nicht verfugbar. Weitere Informationen zur Verfugbarkeit der

Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite auf Dell.com.

@ ANMERKUNG: ** Komponenten, die max. 30 °C unterstitzen

@ ANMERKUNG: T4-Karten mit niedrigem Profil und voller Hhe sind installiert, um maximal 6 T4-Sticke in x16-Steckplatzen zu

unterstutzen.

@ ANMERKUNG: Alle GPU-/FGPA-Karten erfordern ein 1-HE-HSK des Typs L und GPU-Geh&use.

Thermische Beschrankungen flir Luft

Frischluftumgebung

Im redundanten Modus sind zwei Netzteile erforderlich, der Ausfall eines Netzteils wird jedoch nicht unterstitzt.
PCle SSD wird nicht unterstitzt.
GPU und FPGA werden nicht unterstitzt.
CPU-TDP von 180 W oder mehr wird nicht unterstutzt.
Rickseitige Laufwerke werden nicht unterstitzt.

Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und/oder periphere Karten Uber 25 W werden nicht unterstitzt.

Tabelle 43. Thermische Beschrankungen der Luftkiihlungskonfiguration fiir AHSRAE A2, A3 und A4 -
Konfiguration ohne Riickwandplatine

Lifter sind fur

ASHRAE A2 A3/40 °C (104 °F) A4/45 °C (113 °F)

CPU T-Wing HSK- | CPUs >240 W werden nicht unterstitzt. CPUs >195 W werden nicht unterstitzt.
und HPR-
Platinum-
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Tabelle 43. Thermische Beschrankungen der Luftkiihlungskonfiguration fiir AHSRAE A2, A3 und A4 -
Konfiguration ohne Riickwandplatine (fortgesetzt)

ASHRAE A2 A3/40 °C (104 °F) A4/45 °C (113 °F)
CPU >401W
erforderlich.
Stromversorgu | k. A. Zwei Netzteile sind im redundanten Modus erforderlich. Wenn ein Netzteilfehler auftritt, kann die
ngseinheit Systemleistung reduziert werden.
PCle-Karte k. A Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und periphere Karten Uber 25 W werden nicht
unterstutzt.
GPU/FPGA k. A. Nicht unterstitzt
DIMM k. A. DIMMs =64 GB werden nicht unterstutzt.
OoCP k. A Unterstltzt mit aktivem optischem Kabel mit | OCP NICs werden nicht unterstitzt. Aktives optisches
85 °C (185 ©F)-Spezifikation Kabel fir 85 2C oder DAC-Kabel ist erforderlich.
BOSS k. A. k. A. BOSS-N1 wird nicht unterstutzt.

Tabelle 44. Thermische Beschrankung der Luftkiihlungskonfiguration fir AHSRAE A2, A3 und A4 -
Konfiguration mit universellen 8 x 2,5-Zoll-Laufwerken

ASHRAE A2 A3/40 °C (104 °F) A4/45 °C (113 °F)
CPU T-Wing HSK- | CPUs >240 W werden nicht unterstitzt. CPUs >195 W werden nicht unterstitzt.
und HPR-
Platinum-
Lafter sind far
CPU >401W
erforderlich.
Stromversorgu | k. A. Zwei Netzteile sind im redundanten Modus erforderlich. Wenn ein Netzteilfehler auftritt, kann die
ngseinheit Systemleistung reduziert werden.
PCle-Karte k. A. Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und periphere Karten tber 25 W werden nicht
unterstttzt.
NVMe k. A. Nicht unterstitzt
GPU/FPGA k. A. Nicht unterstiitzt
DIMM k. A. DIMMs =64 GB werden nicht unterstutzt.
OCP k. A Unterstltzt mit aktivem optischem Kabel mit | OCP NICs werden nicht unterstitzt. Aktives optisches
85 °C (185 ©F)-Spezifikation Kabel flr 85 2C oder DAC-Kabel ist erforderlich.
BOSS k. A. k. A. BOSS-N1 wird nicht unterstitzt.

Tabelle 45. Thermische Beschrankung der Luftkiihlungskonfiguration fiir AHSRAE A2, A3 und A4 -
Konfiguration mit 16 x 2,5-Zoll-Universal-Laufwerken

ASHRAE A2 A3/40 °C (104 °F) A4/45 °C (113 °F)
CPU T-Wing HSK- | CPUs >240 W werden nicht unterstitzt. CPUs >195 W werden nicht unterstitzt.
und HPR-
Platinum-
LUfter sind fur
CPU >401 W
erforderlich.
Stromversorgu | k. A. Zwei Netzteile sind im redundanten Modus erforderlich. Wenn ein Netzteilfehler auftritt, kann die
ngseinheit Systemleistung reduziert werden.
PCle-Karte k. A. Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und periphere Karten tber 25 W werden nicht
unterstttzt.
GPU/FPGA k. A. Nicht unterstiitzt
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Tabelle 45. Thermische Beschrankung der Luftkiihlungskonfiguration fiir AHSRAE A2, A3 und A4 -
Konfiguration mit 16 x 2,5-Zoll-Universal-Laufwerken (fortgesetzt)

ASHRAE A2 A3/40 °C (104 °F) | A4/45 °C (113 °F)

DIMM k. A. DIMMs =64 GB werden nicht unterstutzt.

OCP k. A Unterstltzt mit aktivem optischem Kabel mit | OCP NICs werden nicht unterstitzt. Aktives optisches
85 °C (185 ©F)-Spezifikation Kabel flr 85 2C oder DAC-Kabel ist erforderlich.

BOSS k. A. k. A. BOSS-N1 wird nicht unterstutzt.

Tabelle 46. Thermische Beschrankung der Luftkiihlungskonfiguration fiir AHSRAE A2, A3 und A4 -
Konfiguration mit 32 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe-Laufwerken

ASHRAE

A2

A3/40 °C (104 °F)

A4/45 °C (113 °F)

CPU

T-Wing HSK-
und HPR-
Platinum-
Lifter sind fur
CPU >401W
erforderlich.

Nicht unterstltzt

Nicht unterstltzt

DIMM

DIMM > 96 G
werden nicht
unterstutzt.

Nicht unterstltzt

Tabelle 47. Thermische Beschrankungen der Fliissigkeitskiihlungskonfigurationen fiir AHSRAE A3 und A4 - Alle
Storage-Konfigurationen

ASHRAE A2 A3/40 °C (104 °F) A4/45 °C (113 °F)
CPU T-Wing HSK- | k. A k. A.
und HPR-
Platinum-
LUfter sind fur
CPU >401W
erforderlich.
Stromversorgu | k. A. Zwei Netzteile sind im redundanten Modus erforderlich. Wenn ein Netzteilfehler auftritt, kann die
ngseinheit Systemleistung reduziert werden.
PCle-Karte k. A Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und periphere Karten Uber 25 W werden nicht
unterstutzt.
GPU/FPGA k. A. Nicht unterstitzt
DIMM k. A DIMMs =64 GB werden nicht unterstitzt.
Laufwerke k. A E3.S-Laufwerke werden nicht unterstitzt. NVMe- und E3.S-Laufwerke werden nicht unterstitzt.
OCP k. A. UnterstUtzt mit aktivem optischem Kabel mit | OCP NICs werden nicht unterstitzt. Aktives optisches
85 °C (185 °F)-Spezifikation Kabel fur 85 °C oder DAC-Kabel ist erforderlich.
BOSS k. A. k. A. BOSS-N1 wird nicht unterstitzt.

Sonstige Temperaturbeschrankungen

e PCle/OCP-Karten mit 25 Gbit und mehr als 25 Gbits erfordern DAC oder aktive 85 ©C Optik, M1AMK (SFP28) oder 4AWGYD

(QSFP+).

L4-GPU: NG3PY(FH)/VIOXT2(LP) Steckplatzbeschrankung
C05 mit RC3: nur Steckplatze 3, 9.
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Anfangliche Systemeinrichtung und
Erstkonfiguration

In diesem Abschnitt werden die Aufgaben flr die Ersteinrichtung und Konfiguration des Dell Systems beschrieben. Der Abschnitt enthalt
allgemeine Schritte, die durchzufthren sind, um das System und die Referenzhandbticher flr detaillierte Informationen einzurichten.

Themen:
. Einrichten des Systems

*  iDRAC-Konfiguration
. Ressourcen fur die Installation des Betriebssystems

Einrichten des Systems

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um das System einzurichten:

Schritte

1. Auspacken des Systems

2. Installieren Sie das System im Rack. Weitere Informationen finden Sie in den fur Ihre Schienen- und Kabelfihrungsldsung relevanten
Handbtchern fur Schieneninstallations- und Kabelfihrungszubehor auf PowerEdge-Handbicher.

3. Schlief3en Sie die Peripheriegeréte an das System und das System an die Steckdose an.
4, Schalten Sie das System ein.
Weitere Informationen zur Einrichtung des Systems finden Sie im Erste-Schritte-Handbuch, das mit dem System ausgeliefert wurde.

IDRAC-Konfiguration

Der Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) wurde entwickelt, um die Arbeit von Systemadministratoren produktiver zu
gestalten und die allgemeine Verflugbarkeit von Dell Servern zu verbessern. iDRAC weist auf Systemprobleme hin, unterstiitzt Sie bei der
Ausfuhrung von Remote-Verwaltungsaufgaben und reduziert die Notwendigkeit, physisch auf das System zuzugreifen.

Optionen fir die Einrichtung der iDRAC-IP-Adresse

Damit das System und der iIDRAC kommunizieren kénnen, missen Sie zundchst die Netzwerkeinstellungen gemaf3 lhrer
Netzwerkinfrastruktur konfigurieren. Die Option fur Netzwerkeinstellungen ist standardméafiig auf DHCP gesetzt.

@lANMERKUNG: Soll eine statische IP konfiguriert werden, missen Sie diese Einstellung zum Zeitpunkt des Kaufs anfordern.

Sie kdnnen die iDRAC-IP-Adresse Uber eine der in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Schnittstellen einrichten. Informationen zum
Einrichten der iDRAC-IP-Adresse finden Sie unter den Dokumentationslinks in der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 48. Schnittstellen fiir die Einrichtung der iDRAC-IP-Adresse

Schnittstelle Dokumentationslinks

Dienstprogramm fur die iDRAC-Einstellungen Das Benutzerhandbuch fur den Integrated Dell Remote

Access Controller finden Sie unter iDRAC-Handbtcher. Das

systemspezifische Handbuch fir den Integrated Dell Remote

Access Controller finden Sie unter PowerEdge-Handbucher > Seite

Produkt-Support Ihres Systems > Dokumentation.

@ ANMERKUNG: Informationen zum Ermitteln der aktuellsten
iDRAC-Version fur lhre Plattform und zur neuesten
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Tabelle 48. Schnittstellen fiir die Einrichtung der iDRAC-IP-Adresse (fortgesetzt)

Schnittstelle Dokumentationslinks

Dokumentationsversion finden Sie im Artikel in der
Wissensdatenbank unter KB305325.

OpenManage Deployment Toolkit Das Dell OpenManage Deployment Toolkit-Benutzerhandbuch ist
verflgbar auf der Seite OpenManage-Handbucher.> Open Manage
Deployment Toolkit.

iDRAC Direct Das Benutzerhandbuch fur den Integrated Dell Remote

Access Controller finden Sie unter iDRAC-Handbtcher. Das
systemspezifische Handbuch fur den Integrated Dell Remote
Access Controller finden Sie unter PowerEdge-Handbuicher > Seite
Produkt-Support Ihres Systems > Dokumentation.

@ ANMERKUNG: Informationen zum Ermitteln der aktuellsten
iDRAC-Version fir Ihre Plattform und zur neuesten
Dokumentationsversion finden Sie im Artikel in der
Wissensdatenbank unter KB305325.

@ ANMERKUNG: Stellen Sie fur den Zugriff auf den iDRAC sicher, dass Sie das Ethernetkabel an den dedizierten iDRAC-
Netzwerkanschluss anschlief3en oder den BMC Direct-Anschluss unter Verwendung des USB-Kabels (Typ A) verwenden.

Optionen fiur die Anmeldung bei iDRAC

Um sich bei der iIDRAC-Webbenutzeroberflache anzumelden, 6ffnen Sie einen Browser und geben Sie die IP-Adresse ein.
Sie kénnen sich bei IDRAC anmelden als:

e iDRAC-Nutzer
o Microsoft Active Directory-Nutzer
e Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-Benutzer

Wenn Sie sich flr den sicheren Standardzugriff auf den iDRAC entschieden haben, lautet der Standardnutzername fur den
Anmeldebildschirm root. Geben Sie das sichere Standardkennwort fur den iDRAC ein, das auf der Riickseite des Informations-Tags
zu finden ist. Wenn Sie sich fiir ein Legacy-Kennwort entschieden haben, verwenden Sie den iDRAC-Legacy-Nutzernamen und

das entsprechende Kennwort (root und calvin). Auf dem Express-Service-Tag ist kein iDRAC-Standardkennwort angegeben.
Anschlief3end werden Sie aufgefordert, ein neues Kennwort zu erstellen, bevor Sie fortfahren kdnnen. Sie kdnnen sich auch Uber Single
Sign-On oder die Smartcard anmelden.

®

Weitere Informationen zur Anmeldung beim iDRAC und zu iDRAC-Lizenzen finden Sie im aktuellen Benutzerhandbuch fir den Integrated
Dell Remote Access Controller unter IDRAC-Handbticher.

®

Sie kdnnen auch Uber das Befehlszeilenprotokoll - RACADM — auf iDRAC zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im RACADM-CLI-
Handbuch flr Integrated Dell Remote Access Controller.

ANMERKUNG: Sie missen nach dem Einrichten der iDRAC-IP-Adresse den standardmaf3igen Nutzernamen und das
standardméflige Kennwort andern.

ANMERKUNG: Um die aktuelle iDRAC-Version fur Ihre Plattform und die aktuelle Dokumentationsversion zu ermitteln, lesen Sie den
Wissensdatenbank-Artikel KB78115.

Sie kdnnen auch Uber ein Automatisierungstool — die Redfish-API — auf iDRAC zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im
Benutzerhandbuch fur Integrated Dell Remote Access Controller — Handbuch zur Redfish-API.

Ressourcen fur die Installation des Betriebssystems

Wenn das System ohne Betriebssystem ausgeliefert wird, kdnnen Sie ein unterstitztes Betriebssystem installieren, indem Sie eine der
Ressourcen verwenden, die in der Tabelle unten angegeben sind. Informationen zum Installieren des Betriebssystems finden Sie in den
Dokumentationslinks in der Tabelle unten.
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Tabelle 49. Ressourcen fiir die Installation des Betriebssystems

Ressource Dokumentationslinks

iDRAC Das Benutzerhandbuch fiir den Integrated Dell Remote Access Controller finden Sie unter iIDRAC-Handbucher.
Das systemspezifische Handbuch fir den Integrated Dell Remote Access Controller finden Sie unter
PowerEdge-Handbtcher > Produktsupport-Seite Ihres Systems > Dokumentation.

@ ANMERKUNG: Um die aktuelle iDRAC-Version fur lhre Plattform und die neueste Dokumentationsversion
zu ermitteln, lesen Sie den Wissensdatenbank-Artikel KB78115.

Lifecycle Controller Benutzerhandbuch fur Dell Lifecycle Controller unter iDRAC-Handbtcher oder das systemspezifische
Benutzerhandbuch fur Dell Lifecycle Controller unter PowerEdge-HandbUcher > Produktsupport-Seite Ihres
Systems > Dokumentation Dell empfiehlt, Lifecycle Controller fur die Installation des Betriebssystems zu
verwenden, da alle erforderlichen Treiber auf dem System installiert sind.

@ ANMERKUNG: Um die aktuelle iDRAC-Version fur lhre Plattform und die neueste Dokumentationsversion
zu ermitteln, lesen Sie den Wissensdatenbank-Artikel KB78115.

OpenManage OpenManage Handbticher > OpenManage Deployment Toolkit
Deployment Toolkit

Von Dell zertifiziertes Virtualisierungslésungen
VMware ESXi

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen zur Installation und Anleitungsvideos fUr unterstitzte Betriebssysteme auf PowerEdge-
Systemen finden Sie auf Unterstltzte Betriebssysteme fiir Dell PowerEdge-Systeme.

Optionen zum Herunterladen von Treibern und Firmware

Sie kénnen Treiber und Firmware von der FTP-Website herunterladen. Weitere Informationen zu Benutzername und Kennwort erhalten
Sie von Ihrem TAM (Tech Account Manager).

Optionen zum Herunterladen und Installieren von BS-Treibern

Sie kdnnen eine der folgenden Optionen auswahlen, um BS-Treiber herunterzuladen und zu installieren. Informationen zum Herunterladen
und Installieren von BS-Treibern finden Sie in den Dokumentationslinks in der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 50. Optionen zum Herunterladen und Installieren von BS-Treibern

Option Dokumentation
Support-Website von Dell Abschnitt Herunterladen von Treibern und Firmware.
Virtuelle IDRAC-Medien Das Benutzerhandbuch fur den Integrated Dell Remote Access

Controller oder das systemspezifische Handbuch flr den

Integrated Dell Remote Access Controller finden Sie unter >

Produktsupport-Seite Ihres Systems > Dokumentation.
ANMERKUNG: Informationen zum Ermitteln der aktuellen
iDRAC-Version fir Ihre Plattform und zur neuesten
Dokumentationsversion finden Sie unter TBD.

Herunterladen von Treibern und Firmware

Es wird empfohlen, die aktuellen Versionen von BIOS, Treibern und Systemmanagement-Firmware auf dem System herunterzuladen in zu
installieren.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Download der Treiber und der Firmware den Cache lhres Webbrowsers leeren.
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Schritte

1. Navigieren Sie zu Treiber.

2. Geben Sie die Service-Tag-Nummer des Systems in das Feld Geben Sie eine Dell-Service-Tag-Nummer, eine Dell Produkt-ID
oder ein Modell ein ein und driicken Sie die Eingabetaste.

ANMERKUNG: Wenn Sie keine Service-Tag-Nummer haben, klicken Sie auf Alle Produkte Durchsuchenund navigieren Sie zu
lhrem Produkt.

3. Klicken Sie auf der angezeigten Produktseite auf Treiber &Downloads.
Auf der Seite Treiber & Downloads werden alle fUr das System verflgbaren Treiber angezeigt.

4. Laden Sie die Treiber auf ein USB-Laufwerk, eine CD oder eine DVD herunter.
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Vor-Betriebssystem-
Verwaltungsanwendungen

Sie kénnen grundlegende Einstellungen und Funktionen des Systems ohne Starten des Betriebssystems mithilfe der System-Firmware
verwalten.

Optionen zum Verwalten der Vor-
Betriebssystemanwendungen

Sie kdnnen eine der folgenden Optionen verwenden, um die Vor-Betriebssystemanwendungen zu verwalten:
e System-Setup-Programm

e Boot Manager

e Preboot Execution Environment (PXE)

Themen:

e System-Setup-Programm
. Dell Lifecycle Controller

*  Boot Manager

*  PXE-Boot

System-Setup-Programm

Mit der Option System-Setup kdnnen Sie die BIOS-Einstellungen, iDRAC-Einstellungen und die Gerateeinstellungen des System
konfigurieren.

Sie kdnnen Uber eine der folgenden Schnittstellen auf das System-Setup zugreifen:

e Grafische Benutzeroberflache: Um auf das iDRAC-Dashboard zuzugreifen, klicken Sie auf Konfiguration > BIOS-Einstellungen.
e Textbrowser: Um den Textbrowser zu aktivieren, verwenden Sie die Konsolenumleitung.

Um System-Setup aufzurufen, schalten Sie das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf System-Setup Hauptmenii.

@ ANMERKUNG: Wenn der Ladevorgang des Betriebssystems beginnt, bevor Sie F2 gedriickt haben, lassen Sie das System den
Startvorgang vollstédndig ausfihren. Starten Sie dann das System neu und versuchen Sie es erneut.

Die Optionen auf dem Bildschirm System-Setup-Hauptmenii werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 51. System-Setup-Hauptmeni

Option Beschreibung
System-BIOS Ermdglicht Ihnen die Konfiguration der BIOS-Einstellungen.
iDRAC Settings Ermoglicht lhnen die Konfiguration der iDRAC-Einstellungen. Das

iDRAC-Dienstprogramm ist eine Oberflache fur das Einrichten
und Konfigurieren der iDRAC-Parameter. Mit dem iDRAC-
Dienstprogramm kénnen verschiedene iDRAC-Parameter aktiviert
oder deaktiviert werden. Weitere Informationen zu diesem
Dienstprogramm finden Sie im Dell Benutzerhandbuch zum
integrierten Dell Remote Access Controller unter PowerEdge-
Handbucher.
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Tabelle 51. System-Setup-Hauptmenii (fortgesetzt)

Option Beschreibung

Geréteeinstellungen Erméglicht lhnen die Konfiguration von Geréateeinstellungen fur
Gerate wie Speicher-Controller oder Netzwerkkarten.

Service-Tag-Einstellungen Ermoglicht die Konfiguration des Service-Tag des Systems.

System-BIOS

Die allgemeinen Optionen des System-BIOS finden Sie hier: Support flr allgemeine Losungsressourcen | Dokumentation | Dell US >
Handbiicher und Dokumente > Einrichten des BIOS auf Dell PowerEdge-Servern der 17. Generation.

Dell Open Server Manager-Einstellungen

Die OSM-Einstellungen sind eine Oberflache zur UEFI-basierten Einrichtung und Konfiguration der OSM-Parameter. Mit den OSM-
Einstellungen kénnen verschiedene OSM-Parameter aktiviert oder deaktiviert werden. Weitere Informationen zur Verwendung von
OSM finden Sie im neuesten Benutzerhandbuch zu Dell Open Server Manager auf OpenBMC™ Support fur Open Server Manager |
Dokumentation | Dell Indien.

Device Settings (Gerateeinstellungen)

Mithilfe der Gerateeinstellungen kénnen Sie Gerateparameter wie Speicher-Controller oder Netzwerkkarten konfigurieren.

Dell Lifecycle Controller

Der Dell Lifecycle Controller (LC) ist eine integrierte Lésung fir erweitertes Systemmanagement, die Funktionen fir die Bereitstellung,
Konfiguration und Aktualisierung von Systemen sowie fur Wartung und Diagnose umfasst. Der LC wird als Teil der Out-of-Band-L&sung
iDRAC und der auf Dell Systemen integrierten UEFI-Anwendungen (Unified Extensible Firmware Interface) bereitgestellt.

Integriertes Systemmanagement

Der Dell Lifecycle Controller ermdglicht ein erweitertes integriertes Systemmanagement wahrend des gesamten Lebenszyklus des
Systems. Der Dell Lifecycle Controller wird wahrend der Startsequenz gestartet und arbeitet unabhéngig vom Betriebssystem.

®| ANMERKUNG: Bestimmte Plattformkonfigurationen unterstitzen maglicherweise nicht alle Funktionen des Dell Lifecycle Controller.

Weitere Informationen zur Einrichtung des Dell Lifecycle Controller, zur Konfiguration der Hardware und Firmware sowie zur Bereitstellung
des Betriebssystems finden Sie in der Dokumentation zum Dell Lifecycle Controller unter iDRAC-Handbucher.

Boot Manager

Mit der Option Boot Manager kdnnen Sie Startoptionen und Diagnose-Dienstprogramme auswahlen.

Zum Aufrufen des Boot Manager schalten Sie das System ein und driicken die Taste F11.

Tabelle 52. Details zum Boot Manager

Option Beschreibung

Continue Normal Boot Das System versucht, von den Geraten zu starten, und zwar beginnend mit dem
ersten Gerat in der Startsequenz. Wenn der Startvorgang fehlschlagt, setzt das Geréat
den Vorgang mit dem n&chsten Gerat in der Startsequenz fort, bis ein Startvorgang
erfolgreich ist oder keine weiteren Startoptionen vorhanden sind.

One-shot UEFI Boot Menu Ermoglicht den Zugriff auf das Startmend, um ein einmaliges Startgerat auszuwahlen.

Launch System Setup Ermdglicht den Zugriff auf das System-Setup.
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Tabelle 52. Details zum Boot Manager (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

Launch Lifecycle Controller

Beendet den Boot Manager und ruft den Dell Lifecycle Controller auf.

System Utilities

Offnet das Menti ,Systemdienstprogramme®. Hier finden sich beispielsweise der
Datei-Explorer fur BIOS-Updates sowie Optionen zum Starten der Diagnose und zum

Neustarten des Systems.

PXE-Boot

Sie kénnen die PXE-Option (Preboot Execution Environment) zum Starten und Konfigurieren der vernetzten Systeme im Remote-Zugriff

verwenden.

Um auf die Option PXE-Start zuzugreifen, starten Sie das System und dricken Sie dann wahrend des POST die Taste F12, anstatt die
Standard-Startsequenz aus dem BIOS-Setup zu verwenden. Es werden keine MenUs abgerufen und Sie konnen keine Netzwerkgerate

verwalten.
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Mindestvalidierung zu POST und System
Management-Konfiguration

In diesem Abschnitt sind die POST-Mindestanforderungen fir das System und die Validierung der Systemmanagement-Konfiguration des
Dell System beschrieben.

Themen:

Mindestkonfiguration fir POST

Mindestkonfiguration fur POST

Die im Folgenden aufgefiihrten Komponenten sind die Mindestkonfiguration fiir POST:

Eine CPU in CPUO

Ein Speichermodul (DIMM) in Steckplatz A1

Eine Stromversorgungseinheit

Data Center Secured Control Module (DC-SCM)
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Validierung der Konfiguration

Die neue Generation von Dell Systeme bietet mehr Verbindungsflexibilitdt und erweiterte iIDRAC-Managementfunktionen, um prazise
Systemkonfigurationsinformationen zu erfassen und Konfigurationsfehler zu melden.

Wenn das System eingeschaltet wird, werden Informationen Uber installierte Kabel, Riser, Riickwandplatinen, Netzteile, Floating-Karten
(fPERC, Adapter, PERC oder BOSS) und den Prozessor aus der CPLD- und Riickwandplatinen-Speicherzuordnung abgerufen. Diese

Informationen bilden eine einzigartige Konfiguration, die mit einer der qualifizierten Konfigurationen verglichen wird, die in einer von iDRAC
verwalteten Tabelle gespeichert sind.

Jedem der Konfigurationselemente wird mindestens ein Sensor zugewiesen. Wahrend des POST-Vorgangs wird jeder
Konfigurationsvalidierungsfehler im Systemereignisprotokoll (SEL)/Lifecycle-Protokoll (LC) protokolliert. Die gemeldeten Ereignisse
werden in die Konfigurationsvalidierungfehler-Tabelle kategorisiert.

Tabelle 53. Konfigurationsvalidierungsfehler

Managementschnittstelle auf iDRAC.

Trennen Sie den Netzstrom,
setzen Sie das Element neu
ein und ersetzen Sie das
Element, wenn das Problem
weiterhin besteht.

Fehler Beschreibung Mdgliche Ursachen und Beispiel
Empfehlungen
Konfigurationsf | Ein Konfigurationselement innerhalb der Falsche Konfiguration Konfigurationsfehler:
ehler engsten Ubereinstimmung enthalt etwas Ruckwandplatinenkabel PLANAR_SL1
Unerwartetes, das mit keiner von Dell und BP_DST_SA1
qualifizierten Konfiguration Gbereinstimmt. — - -
Die in HWCB8010-Fehlern Konfigurationsfehler:
gemeldeten Elemente sind Ruckwandplatinenkabel PLANAR_SL3
falsch zusammengestellt. und BP_DST_PA1
Uberpriifen Sie die Position
des Elements (Kabel, Riser
usw.) im System.
Fehlende iDRAC fand ein Konfigurationselement, das Es wird ein fehlendes Konfiguration fehlt:
Konfiguration | in der besten gefundenen Ubereinstimmung | Element oder Kabel in Ruckwandplatinenkabel PLANAR_SL3
fehlt. HWCB8010-Fehlerprotokollen | und BP_DST_SA1
gemeldet. Installieren Sie das
fehlende Element (Kabel,
Riser usw.).
Kommunikation | Ein Konfigurationselement reagiert wahrend | Systemmanagement- Kommunikationsfehler:
sfehler einer Bestandsprufung nicht tber die Seitenbandkommunikation Ruckwandplatine O
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Installieren und Entfernen von

Themen:

Sicherheitshinweise

Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems
Nach der Arbeit im Inneren des Systems
Empfohlene Werkzeuge

Optionale Metallfrontverkleidung
Systemabdeckung

Luftkanal

Lufter

Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung
Laufwerke

Laufwerkrickwandplatine

Seitenwandhalterungen

PERC-Modul

Kabelfuhrung

Systemspeicher

Mittlere Halterung des DLC-Moduls (direkte Flissigkeitskuhlung)
Prozessor und Kuhlkdrper

Erweiterungskarten und Erweiterungskarten-Riser
M.2-SSD-Modul

Optionales BOSS-N1-DC-MHS-Modul

Optionale OCP-NIC-Karte

DC-SCM (Data Center Secure Control Module)
Attic-Platine

Optionaler interner USB-Port

Systembatterie

Schutzschalter

Netztell

Trusted Platform Module

HPM-Platine

Bedienfeld

Sicherheitshinweise

®

Systemkomponenten

ANMERKUNG: Beim Anheben des Systems sollten Sie sich stets von anderen helfen lassen. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten

Sie nicht versuchen, das System allein zu bewegen.

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass mindestens zwei Personen das System horizontal aus der Verpackung heben und
auf einer ebenen Fléche, einer Rack-Hebevorrichtung oder in den Schienen platzieren.

WARNUNG: Durch das Offnen oder Entfernen der System-Abdeckung bei eingeschaltetem System besteht die Gefahr

eines Stromschlags.

WARNUNG: Das System darf maximal fiinf Minuten lang ohne Abdeckung betrieben werden. Der Betrieb des Systems
ohne Systemabdeckung kann zu Schiaden an den Komponenten fiihren.
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VORSICHT: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgefiihrt werden.
Maf3nahmen zur Fehlerbehebung oder einfache Reparaturen sollten Sie nur dann selbst durchfiihren, wenn dies laut
Produktdokumentation genehmigt ist, oder wenn Sie vom Team des Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert
werden. Schaden durch nicht von Dell genehmigte Wartungsarbeiten werden durch die Garantie nicht abgedeckt. Lesen
und befolgen Sie die mit dem Produkt gelieferten Sicherheitshinweise.

@ ANMERKUNG: Es wird empfohlen, bei Arbeiten an Komponenten im Inneren des Systems immer eine antistatische Unterlage zu
verwenden und ein Erdungsarmband zu tragen.

VORSICHT: Um einen ordnungsgeméflen Betrieb und eine ausreichende Kiihlung sicherzustellen, miissen alle Schiachte
im System und Liifter zu jeder Zeit mit einer Komponente oder einem Platzhalter bestiickt sein.

@ ANMERKUNG: Beim Ersetzen des Hot-Swap-fahigen Netzteils nach dem néchsten Serverstart; das neue Netzteil wird automatisch
auf die gleiche Firmware und Konfiguration wie das zuvor installierte aktualisiert. Informationen zum Update auf die neueste Firmware
und zum Andern der Konfiguration finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch unter iDRAC-Handbiicher.

@ ANMERKUNG: Beim Ersetzen einer fehlerhaften Speicher-Controller/FC/NIC-Karte mit dem gleichen Kartentyp, nachdem Sie
das System eingeschaltet haben; die neue Karte wird automatisch auf die gleiche Firmware und Konfiguration wie die fehlerhafte
Version aktualisiert. Informationen zum Update auf die neueste Firmware und zum Andern der Konfiguration finden Sie im Lifecycle
Controller-Benutzerhandbuch unter iDRAC-Handbticher.

@ ANMERKUNG: Verwenden Sie ausschlief3lich zertifizierte Laserprodukte der Klasse 1 (Optical Fiber Transceiver).

VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle-Geréte in lhrem System, die nicht von Dell
validiert und getestet wurden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte Schaden
fiihren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

@ ANMERKUNG: Der vom Hersteller angegebene maximale Betriebsdruck liegt bei 43 PSI.

Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres
Systems

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte

1. Schalten Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegeréate aus.
2. Trennen Sie das System und die Peripheriegerate von der Netzstromversorgung.
3. Falls zutreffend, nehmen Sie das System aus dem Rack.
Weitere Informationen finden Sie im Schieneninstallationshandbuch fir lhre Schienenldsungen in den PowerEdge-Handbtchern.

4. Entfernen Sie die Systemabdeckung.

Nach der Arbeit im Inneren des Systems

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise unter Sicherheitshinweise.

Schritte

1. Bringen Sie die Systemabdeckung wieder an.
2. Falls zutreffend, installieren Sie das System im Rack.
Weitere Informationen finden Sie im Schieneninstallationshandbuch fir lhre Schienenldsungen unter PowerEdge-Handbtcher.
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3. Schlief3en Sie die Peripheriegerate wieder an und verbinden Sie das System wieder mit dem Stromnetz. Schalten Sie dann das System
ein.

Empfohlene Werkzeuge

Sie bendtigen einige oder alle der folgenden Werkzeuge, um die Entfernungs- und Installationsvorgange durchzufthren:
Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 1

Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2

Torxschraubenzieher T20

5-mme-Inbusschltssel

Kunststoffstift

1/4-Zoll-Schlitzschraubendreher

Geerdetes Armband, das mit der Erde verbunden ist

ESD-Matte

Spitzzange

Optionale Metallfrontverkleidung

Entfernen der Frontverkleidung

Verfahren zum Entfernen der Frontverkleidung.

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Halten Sie den Schlussel der Frontverkleidung griffbereit.

Schritte

1. Entriegeln Sie die Verkleidung.
2. Dricken Sie die Entriegelungstaste und I6sen Sie das linke Ende der Verkleidung.
3. Haken Sie das rechte Ende aus und nehmen Sie die Verkleidung ab.
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Abbildung 30. Entfernen der Frontverkleidung

Nachste Schritte

Bringen Sie die Frontverkleidung wieder an.

Installieren der Frontverkleidung

Das Verfahren zum Installieren der Frontverkleidung.

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Suchen Sie den Schlussel der Verkleidung und entfernen Sie ihn.

Schritte

1. Richten Sie die Laschen an der Verkleidung aus und setzen Sie sie in die Schlitze am System.
2. Dricken Sie die Verkleidung, bis die Entriegelungstaste einrastet.

3. Verriegeln Sie die Verkleidung.
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Abbildung 31. Installieren der Frontverkleidung

Systemabdeckung

Abnehmen der Systemabdeckung

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Schalten Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegerate aus.
3. Trennen Sie das System von der Steckdose und den Peripheriegeréten.

Schritte

1. Drehen Sie mit einem 1/4-Zoll-Flachkopfschraubendreher oder einem Kreuzschlitzschraubendreher der Grof3e 2 die Verriegelung
gegen den Uhrzeigersinn in die entriegelte Position.

2. Heben Sie dann die Verriegelung nach oben, bis die Systemabdeckung nach hinten gleitet.
3. Heben Sie die Abdeckung vom System ab.
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Abbildung 32. Abnehmen der Systemabdeckung

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Systemabdeckung wieder an.

Installieren der Systemabdeckung

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Stellen Sie sicher, dass alle internen Kabel angeschlossen und korrekt gefuhrt sind und keine Werkzeuge oder zuséatzliche Bauteile im
System zurtckbleiben.

Schritte

1. Richten Sie die Laschen an der Systemabdeckung auf die FUhrungsschlitze im System aus und schieben Sie die Systemabdeckung
hinein.

2. Schlief3en Sie die Verriegelung der Systemabdeckung.

3. Drehen Sie die Verriegelung mit einem 1/4-Zoll-Flachkopfschraubendreher oder einem Kreuzschlitzschraubendreher der Gréf3e 2 im
Uhrzeigersinn in die verriegelte Position.
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Abbildung 33. Installieren der Systemabdeckung

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Luftkanal

Entfernen des linken und rechten Kiihigehauses

Voraussetzungen

A VORSICHT: Betreiben Sie das System niemals mit entferntem Kiihlgehduse. Das System kann andernfalls schnell
tiberhitzen, was zum Abschalten des Systems und zu Datenverlust fiihrt.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die Kabel aus der Kerbe des Kihlgehauses.

Schritte
1. Dricken Sie auf die Verriegelung am Luftkanal.

@ ANMERKUNG: Driicken Sie zum Entfernen des linken Luftkanals die Verriegelung am rechten Luftkanal in die entgegengesetzte
Richtung.

2. Greifen Sie den Luftkanal an den Réndern und heben Sie den Luftkanal aus dem System heraus.
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Abbildung 35. Entfernen des rechten Luftkanals

@lANMERKUNG: Der linke und der rechte Luftkanal kdnnen auch zusammen entfernt werden.

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das linke und rechte Kihlgehduse wieder ein.
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Installieren des linken und rechten Kuhlgehauses

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die Kabel aus der Kerbe des Kuhlgehauses.

Schritte

1. Richten Sie den Schlitz im Luftkanal auf die Lasche am linken oder rechten Luftkanal aus.
2. Drlcken Sie den Luftkanal in das System, bis der Luftkanal fest sitzt.

Abbildung 36. Einbauen des linken Kiihigehduses
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Abbildung 37. Installieren des rechten Luftkanals

@lANMERKUNG: Der linke und der rechte Luftkanal kénnen auch zusammen installiert werden.

Nachste Schritte

1. Verlegen Sie die Kabel in der Kerbe des Luftkanals.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Entfernen des seitlichen Kiihlgehauses

Voraussetzungen

A VORSICHT: Betreiben Sie das System niemals mit entferntem Kiihigehduse. Das System kann andernfalls schnell
iiberhitzen, was zum Abschalten des Systems und zu Datenverlust fiihrt.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die Kabel aus der Kerbe des Kuhlgehauses.

Schritte

Greifen Sie den Luftkanal an den Randern und heben Sie den Luftkanal aus dem System heraus.
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Abbildung 38. Entfernen des linken Luftkanals

Nachste Schritte

1. Bringen Sie das seitliche Kihlgehduse wieder an.

Einbauen des seitlichen Kuhlgehauses

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die Kabel aus der Kerbe des Kuhlgehauses.

Schritte

1. Richten Sie den Schlitz im Kuhlgehduse am Flhrungsstift des Systems aus.
2. Drlcken Sie den Luftkanal in das System, bis der Luftkanal fest sitzt.
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Abbildung 39. Einbauen des seitlichen Kiihlgeh&duses

Nachste Schritte

1. Verlegen Sie die Kabel in der Kerbe des Luftkanals.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Lufter

Entfernen eines Kuhlungslifters

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
ANMERKUNG: Das Verfahren zum Entfernen eines Hochleistungslifters der Silver-Klasse (HPR SLVR), Hochleistungsltfters der
Gold-Klasse (HPR Gold) oder Hochleistungsliufters der Platinum-Klasse (HPR PLTM) ist identisch.

Schritte

Drticken Sie auf die orange Freigabelasche und heben Sie den Kihlungslufter aus dem Anschluss auf der Lufterplatine.

78 Installieren und Entfernen von Systemkomponenten



[ S

Abbildung 40. Entfernen eines Kiihlungsliifters

Nachste Schritte

1. Setzen Sie den Kuhlungslufter wieder ein.

Installieren eines Lifters

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
ANMERKUNG: Das Verfahren zum Entfernen eines Hochleistungslifters der Silver-Klasse (HPR SLVR), Hochleistungsltfters der
Gold-Klasse (HPR Gold) oder Hochleistungsliufters der Platinum-Klasse (HPR PLTM) ist identisch.

Schritte

Richten Sie den Kuihlungslufter aus und senken Sie ihn in die Kuhlungslifterbaugruppe ab, bis der Lifter einrastet.
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Abbildung 41. Installieren eines Liifters

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Entfernen der Lufterkafigbaugruppe

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls erforderlich, entfernen Sie die Kabel, die durch die Liftergehdusebaugruppe verlaufen.

4. Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

Schritte

1. Ziehen Sie die blauen Verriegelungshebel nach oben, um die Lufterkafigbaugruppe vom System zu Iésen.
2. Greifen Sie die Verriegelungshebel und heben Sie die Lufterkafigbaugruppe aus dem System.
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Abbildung 42. Entfernen der Liifterkafigbaugruppe

Nachste Schritte

1. Setzen Sie die Lufterkafigbaugruppe wieder ein.

Installieren der Liufterkafigbaugruppe

Voraussetzungen
1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
VORSICHT: Stellen Sie vor der Installation der Liifterkafigbaugruppe sicher, dass die Kabel im Inneren des

Systems ordnungsgemaf installiert sind und von den Kabelhalteklammern festgehalten werden. Kabel, die nicht
ordnungsgemaf3 installiert sind, konnen beschadigt werden.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls erforderlich, entfernen Sie die Kabel, die durch die Liftergehdusebaugruppe verlaufen.
4. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Schritte

1. Greifen Sie den blauen Verriegelungshebel des Lufterkafigs und richten Sie die Fiihrungsschienen auf die Fihrungen am System aus.

2. Senken Sie die Lufterkafigbaugruppe in das System ab, bis sie fest einrastet.
3. Drucken Sie auf den blauen Verriegelungshebel, um die Lufterkafigbaugruppe im System zu fixieren.
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Abbildung 43. Installieren der Liifterkafigbaugruppe

Nachste Schritte

1. Installieren Sie das Kuhlgehause, falls es entfernt wurde.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung

Entfernen der Abdeckung der Laufwerkrickwandplatine

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Schritte

1. Schieben Sie die Rickwandplatinenabdeckung des Laufwerks in Richtung der Pfeile auf der Rickwandplatinenabdeckung.
2. Entfernen Sie Abdeckung der Laufwerksrickwandplatine aus dem System.
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Abbildung 44. Entfernen der Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Abdeckung der Laufwerkrickwandplatine wieder an.

Installieren der Riickwandplatinenabdeckung

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Schritte

1. Richten Sie die Abdeckung der Laufwandrickwandplatine auf die Fihrungsschlitze am System aus.
2. Schieben Sie die Abdeckung der Laufwandrickwandplatine in Richtung der Riickseite des Systems, bis sie einrastet.
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Abbildung 45. Installieren der Riickwandplatinenabdeckung

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Laufwerke

Entfernen eines Laufwerkplatzhalters

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

A VORSICHT: Um eine ausreichende Kiihlung des Systems zu gewahrleisten, miissen in allen leeren Laufwerkschachten
Laufwerkplatzhalter installiert werden.

Schritte

1. Dricken Sie auf die Entriegelungstaste und schieben Sie den Laufwerkplatzhalter aus dem Laufwerksteckplatz.
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Abbildung 46. Entfernen eines Laufwerkplatzhalters

2. Bei EDSFF E3.S-Laufwerkplatzhalter: Heben Sie die Entriegelungstaste an und schieben Sie den Laufwerkplatzhalter aus dem
Laufwerkschacht.

%

Abbildung 47. Entfernen eines Platzhalters fiir ein EDSFF E3.S-Laufwerk

Nachste Schritte

1. Setzen Sie den Laufwerkplatzhalter wieder ein.

Einsetzen eines Laufwerkplatzhalters

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

Schritte

1. Schieben Sie die Laufwerkplatzhalterkarte in den Laufwerksteckplatz, bis die Entriegelungstaste einrastet.
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Abbildung 48. Installieren eines Laufwerkplatzhalters

2. Schieben Sie den EDSFF E3.S-Laufwerkplatzhalter in den Laufwerksteckplatz, bis die Entriegelungstaste einrastet.

Abbildung 49. Einsetzen eines Platzhalters fiir ein EDSFF E3.S-Laufwerk

Nachste Schritte

1. Wenn entfernt: Installieren Sie die Frontverkleidung.

Entnehmen des Laufwerktragers

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Entfernen Sie die Frontblende.

3. Bereiten Sie das Laufwerk mit der Managementsoftware auf das Entfernen vor. Wenn das Laufwerk online ist, blinkt die grine
Aktivitats-/Fehleranzeige, wéhrend das Laufwerk ausgeschaltet wird. Wenn alle Laufwerksanzeigen aus sind, kann das Laufwerk
ausgebaut werden. Weitere Information finden Sie in der Speichercontroller-Dokumentation.

VORSICHT: Bevor Sie versuchen, bei laufendem System ein Laufwerk zu entfernen oder einzusetzen, vergewissern
Sie sich in der Dokumentation zur Speicher-Controllerkarte, dass der Hostadapter korrekt fiir das Entfernen und
Einsetzen von Laufwerken konfiguriert ist.
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VORSICHT: Zur Vermeidung von Datenverlust miissen Sie sicherstellen, dass Ihr Betriebssystem die Installation von
Laufwerken unterstiitzt. Informationen hierzu finden Sie in der mit dem Betriebssystem gelieferten Dokumentation.

Schritte

1. Drlcken Sie die Entriegelungstaste, um den Verschlussbiigel des Laufwerkstrégers zu 6ffnen.

2. Halten Sie den Verschlussbtigel des Laufwerkstragers und ziehen Sie gleichzeitig den Laufwerktrager aus dem Laufwerkschacht.

Abbildung 50. Entnehmen eines Laufwerktragers

Bei EDSFF E3.S-Laufwerktragern: Heben Sie Entriegelungstaste an, um den Verschlussbugel des Laufwerktragers zu 6ffnen.
Halten Sie den Verschlussbiigel des Laufwerkstragers und ziehen Sie gleichzeitig den Laufwerktrager aus dem Laufwerkschacht.

@ ANMERKUNG: Wenn Sie das Laufwerk nicht sofort austauschen, setzen Sie einen EDSFF E3.S-Laufwerkplatzhalter in den
leeren Laufwerkschacht ein, um die ordnungsgemafie Kuhlung des Systems zu gewahrleisten.

Abbildung 51. Entfernen eines EDSFF E3.S-Laufwerktragers
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Néachste Schritte
Setzen Sie das EDSFF E3.S-Laufwerk oder einen EDSFF E3.S-Laufwerkplatzhalter wieder ein.

Einbauen eines Laufwerktragers

Voraussetzungen

1.
2.

VORSICHT: Bevor Sie bei laufendem System ein Laufwerk entfernen oder installieren, vergewissern Sie sich in der
Storage Controller-Handbiicher-Dokumentation zur Storage-Controllerkarte, dass der Hostadapter ordnungsgemaf fiir
das Entfernen und Einsetzen von Laufwerken konfiguriert ist.

VORSICHT: Der kombinierte Einsatz von SAS- und SATA-Laufwerken innerhalb des gleichen RAID-Volumes wird nicht
unterstiitzt.

VORSICHT: Uberzeugen Sie sich vor dem Einbauen eines Laufwerks davon, dass das benachbarte Laufwerk vollstindig
eingebaut ist. Beim Einsetzen eines Laufwerktrdgers neben einen noch nicht vollstandig eingebauten Trager und beim
Versuch, den Hebel zu verschlief3en, kann die Abschirmungsfeder des noch nicht vollstandig eingebauten Tragers
beschéadigen werden und der Trager wére unbrauchbar.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass sich der Laufwerksverschlussbiigel des Laufwerkstragers in der gedffneten Position befindet,
bevor Sie den Trager in den Steckplatz einsetzen.

VORSICHT: Um Datenverlust zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem das Installieren von Laufwerken
im Hot-Swap-Verfahren unterstiitzt. Informationen hierzu finden Sie in der mit dem Betriebssystem gelieferten
Dokumentation.

VORSICHT: Wenn ein Hot-Swap-fidhiges Ersatzlaufwerk bei eingeschaltetem System installiert wird, wird automatisch
mit der Neuerstellung des Laufwerks begonnen. Stellen Sie sicher, dass das Ersatzlaufwerk keine Daten enthilt oder
nur solche Daten, die Sie iiberschreiben méchten. Samtliche Daten auf dem Ersatzlaufwerk gehen unmittelbar nach der
Installation des Laufwerks verloren.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
Entfernen Sie den Laufwerktréger oder entfernen Sie den Laufwerkplatzhalter, wenn Sie das Laufwerk im System montieren mdchten.

Schritte

1.
2.
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Schieben Sie den Laufwerktrager in den Laufwerksteckplatz.
Schlief3en Sie den Entriegelungshebel am Laufwerktrager, um das Laufwerk fest zu verriegeln.

Abbildung 52. Einbauen eines Laufwerktragers
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3. Beieinem EDSFF E3.S-Laufwerktréger: Schieben Sie den Laufwerktréger in den Laufwerksteckplatz, bis das Laufwerk in Kontakt mit
der Ruckwandplatine kommt.

4. Schlief3en Sie den Entriegelungshebel am Laufwerktrager, um das Laufwerk fest zu verriegeln.

Abbildung 53. Installieren eines EDSFF E3.S-Laufwerktragers

Nachste Schritte

Installieren Sie die Frontverkleidung.

Laufwerk aus Laufwerktrager entfernen

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

Schritte
1. Schrauben Sie mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 die Schrauben aus den Gleitschienen des Laufwerktrégers.

ANMERKUNG: Wenn der SSD-Trager Uber eine Torx-Schraube verfigt, verwenden Sie einen Torx 6-Schraubendreher (flr
2,5-Zoll-Laufwerke), um das Laufwerk zu entfernen.

2. Heben Sie das Laufwerk aus dem Laufwerktrager heraus.
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Abbildung 54. Laufwerk aus Laufwerktrager entfernen

Abbildung 55. Entfernen eines EDSFF E3.S-Laufwerks aus dem Laufwerktrager

Nachste Schritte

Installieren Sie das Laufwerk im Laufwerktrager.

Einbauen des Laufwerks in den Laufwerktrager

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise unter Sicherheitshinweise.
2. Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.
3. Entfernen Sie den Laufwerksplatzhalter.

Schritte

1. Setzen Sie das Laufwerk in den Laufwerktrager ein. Das Ende mit dem Steckverbinder des Laufwerks muss in Richtung der Rickseite
des Laufwerktragers zeigen.

2. Richten Sie die Schraubenbohrungen des Laufwerks mit den Schraubenbohrungen am Laufwerktréger aus.

3. Befestigen Sie das Laufwerk mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und den Schrauben am Laufwerktréger.
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ANMERKUNG: Stellen Sie beim Einsetzen eines Laufwerks in den Laufwerktréger sicher, dass die Schrauben mit einem
Anzugsmoment von 4 Ibf-in angezogen werden.

®

@ ANMERKUNG: Wenn der SSD-Tr&ger Uber eine Torx-Schraube verfigt, verwenden Sie einen Torx 6-Schraubendreher (flr
2,5-Z0ll-Laufwerke), um das Laufwerk einzubauen.

Abbildung 57. Einsetzen eines EDSFF E3.S-Laufwerks in den Laufwerktrager
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Nachste Schritte

1. Installieren Sie den Laufwerktrager.
2. Wenn entfernt: Installieren Sie die Frontverkleidung.

Laufwerkruckwandplatine

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Laufwerkriuckwandplatine

In Abh&ngigkeit von lhrer Systemkonfiguration sind hier die unterstitzten Laufwerkrickwandplatinen aufgelistet:

Tabelle 54. Unterstiitzte Riickwandplatinenoptionen

System Unterstiitzte Laufwerkoptionen

e 3,5-70l-SAS/SATA-RlUckwandplatine
PowerEdge R7725 e 2,5-Zoll Universal-Rickwandplatine (x 8)
e EDSFF E3.S (x8) NVMe-Ruckwandplatine

Abbildung 58. 12 x 3,5-Z0ll-SAS/SATA-Riickwandplatine

1. BP_DST_SB1 (PERC zu Rickwandplatine)
2. BP_PWR_1 (Netzkabel der Rtickwandplatine zur HPM-Platine)
3. BP_DST_SA1 (PERC zu Rickwandplatine)

1 2
e =

b=t 1)
7 6 5 4 3

Abbildung 59. 8 x 2,5-Zoll-Universal-Laufwerkriickwandplatine

1. BP_PWR_CTRL 2. BP_DST_SA1 (PERC zu Rickwandplatine)

3. BP_DST_PA1 (PCle/NVMe-Anschluss) 4. BP_ DST_PB1 (PCle/NVMe-Anschluss)

5. BP_ DST_PA2 (PCle/NVMe-Anschluss) 6. BP_PWR_1 (Netzkabel der Rickwandplatine zu HPM-Platine)
7. BP_DST_PB2 (PCle/NVMe-Anschluss)
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Abbildung 60. EDSFF E3.S NVMe-Laufwerksriickwandplatine
1. BP_PWR_1 (Netzkabel der Rickwandplatine zur HPM-Platine)

Entfernen des EDSFF E3.S-Riickwandplatinenmoduls

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

Entfernen Sie den Luftkanal.

Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

Entfernen Sie die Lufterkafigbaugruppe.

Entfernen der EDSFF E3.S-Laufwerke.

Trennen Sie das Netzkabel und andere erforderliche Kabel und notieren Sie die Kabelfuhrung.

O N O NS

(D| ANMERKUNG: Siehe Abschnitt Kabelfinrung.

Schritte

1. L&sen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Gréf3e 2 die unverlierbaren Schrauben am EDSFF E3.S-Rickwandplatinenmodul.
2. Schieben Sie das EDSFF E3.S-Rickwandplatinenmodul aus dem System und nehmen Sie es heraus.
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Abbildung 61. Entfernen des EDSFF E3.S-Riickwandplatinenmoduls

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das EDSFF E3.S-Ruckwandplatinenmodul wieder ein.

Installieren des EDSFF E3.S-Riickwandplatinenmoduls

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

Entfernen Sie den Luftkanal.

Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

Entfernen Sie die Lifterkafigbaugruppe.

Entfernen der EDSFF E3.S-Laufwerke.

Trennen Sie das Netzkabel und andere erforderliche Kabel und notieren Sie die Kabelfuhrung.

O ND OIS NS

@lANMERKUNG: Siehe Abschnitt Kabelfihrung.

Schritte

1. Richten Sie die Fuhrungen des EDSFF E3.S-Rickwandplatinenmoduls an den Steckplatzen des Systems aus.

@ ANMERKUNG: Machen Sie das EDSFF E3. S-Riickwandplatinenmodul ausfindig und verschieben Sie es in die entriegelte
Position.

2. Schieben Sie das EDSFF E3.S-Ruckwandplatinenmodul in Richtung der Rickseite des Systems, bis es fest sitzt.

3. Ziehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Gréf3e 2 die unverlierbaren Schrauben am EDSFF E3.S-
Rickwandplatinenmodul fest.
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Abbildung 62. Installieren des EDSFF E3.S-Riickwandplatinenmoduls

Nachste Schritte

1.

No o b N

Schlief3en Sie alle Kabel an und stellen Sie sicher, dass alle Kabel durch die entsprechende Kabelklemme gefuhrt werden.

®|ANMERKUNG: Siehe Abschnitt Kabelfiihrung.

Installieren der EDSFF E3.S-Laufwerke.

Installieren Sie die LUftergehdusebaugruppe.

Installieren der Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung.

Installieren Sie den Luftkanal.

Wenn entfernt: Installieren Sie die Frontverkleidung.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Entfernen der Laufwerkriickwandplatine

Voraussetzungen

S

©CPENDO N NN

VORSICHT: Um Schaden an den Laufwerken und der Riickwandplatine zu vermeiden, miissen Sie die Laufwerke aus dem
System entfernen, bevor Sie die Riickwandplatine entfernen.

VORSICHT: Notieren Sie sich die Nummern der einzelnen Laufwerke und vermerken Sie sie vor dem Entfernen auf den
jeweiligen Laufwerken, damit sie wieder an der gleichen Position eingesetzt werden kdnnen.

ANMERKUNG: Das Verfahren zum Ausbauen der Rickwandplatine ist flr alle Rickwandplatinenkonfigurationen ahnlich.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

Entfernen Sie die Lufterkafigbaugruppe.

Entfernen Sie die Laufwerke.

Sofern erforderlich, entfernen Sie das PERC-Frontmodul.

Verfolgen und trennen Sie die Kabel der Laufwerkrickwandplatine von den Anschlissen auf der HPM-Platine und der
Ruckwandplatine.
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@lANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kabelfiihrung.

Schritte

1. Drucken Sie auf die Freigabelasche(n), um die Laufwerkriickwandplatine von den Haken am System zu I6sen.
2. Heben Sie die Laufwerk-Ruckwandplatine an und ziehen Sie die Platine aus dem System heraus.

®

ANMERKUNG: Um eine Beschadigung der Rickwandplatine zu vermeiden, missen Sie vor dem Ausbau der Rickwandplatine die
getrennten Kabel der Bedienfelder aus den Kabelftihrungsklammern entfernen.

Abbildung 63. Entfernen der Laufwerkriickwandplatine

Nachste Schritte

1. Setzen Sie die Laufwerkrickwandplatine wieder ein.

Installieren der Laufwerkriickwandplatine

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

Entfernen Sie die Lufterkafigbaugruppe.

Entfernen Sie die Laufwerke.

Sofern erforderlich, entfernen Sie das PERC-Frontmodul.

Verfolgen und trennen Sie die Kabel der Laufwerkrickwandplatine von den Anschlissen auf der HPM-Platine und der
Ruckwandplatine.

©CPENDO NGNS

@lANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kabelfihrung.

ANMERKUNG: Um eine Beschadigung der Rickwandplatine zu vermeiden, entfernen Sie die getrennten Riickwandplatinenkabel aus
den Kabelfihrungsklemmen.
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@lANMERKUNG: Sie muUssen das Kabel spater wieder korrekt verlegen, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

Schritte

1. Richten Sie die Schlitze in der Laufwerkriickwandplatine an den Flhrungen am System aus.

2. Setzen Sie die Ruckwandplatine in die Fihrungen im System ein und senken die Ruckwandplatine, bis die blauen Entriegelungstasten
einrasten.

Abbildung 64. Installieren der Laufwerkriickwandplatine

Nachste Schritte

Verbinden Sie die Kabel der Laufwerkriickwandplatine mit den Anschlissen auf der HPM-Platine und der Rickwandplatine.
Installieren Sie die Laufwerke.

Sofern erforderlich, installieren Sie das PERC-Frontmodul.

Installieren Sie die Lufterkafigbaugruppe.

Installieren der Laufwerk-Rickwandplatinenabdeckung.

Installieren Sie den Luftkanal.

Wenn entfernt: Installieren Sie die Frontverkleidung.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

OND OIS N S

Seitenwandhalterungen

Entfernen der Halterung der Seitenwand

Es gibt zwei seitliche Wandhalterungen, je eine auf beiden Seiten des Systems. Das Verfahren zum Entfernen ist &hnlich.

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.
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4. Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

5. Entfernen Sie die Lufterkafigbaugruppe.

@ ANMERKUNG: Notieren Sie sich die Kabelfihrung, wenn Sie ein Kabel von der Hauptplatine 16sen. Sie mussen die Kabel spater
wieder korrekt verlegen, damit sie nicht abgeklemmt oder gequetscht werden.

Schritte

1. Dricken Sie auf die Seitenlaschen, um die Kabelhalterung von der Seitenwand zu 18sen.

@lANMERKUNG: Verschieben Sie die Kabel aus der Kabelhalterung an der Seitenwand.

2. Dricken Sie auf die mittlere Lasche, um die Halterung aus dem Gehause zu l6sen und heben Sie sie vom System ab.

Abbildung 65. Entfernen der linken Seitenwandhalterung
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Abbildung 66. Entfernen der rechten Seitenwandhalterung

Nachste Schritte

1. Setzen Sie die Halterung der Seitenwand wieder ein.

Installieren der Halterung der Seitenwand

Es gibt zwei seitliche Wandhalterungen auf beiden Seiten des Systems. Das Installationsverfahren ist 8hnlich.

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
8. Entfernen Sie gegebenenfalls die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

4. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

5. Entfernen Sie die Lifterkafigbaugruppe.

ANMERKUNG: Notieren Sie sich die Kabelfuhrung, wenn Sie ein Kabel von der Hauptplatine I16sen. Sie mussen die Kabel spéter
wieder korrekt verlegen, damit sie nicht abgeklemmmt oder gequetscht werden.

®

Schritte

1. Richten Sie die FUhrungsschlitze an der Seitenwandhalterung an den Flhrungen am System aus und schieben Sie sie, bis die
Abdeckung fest sitzt.

®| ANMERKUNG: Verlegen Sie die Kabel durch die Seitenwandkabelhalterung.

2. Schlief3en Sie die Abdeckung der Seitenwandkabelhalterung, bis die Abdeckung fest einrastet.
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Abbildung 68. Installieren der rechten Seitenwandhalterung

Nachste Schritte

1. Installieren Sie die Lufterké&figbaugruppe.
2. Wenn entfernt: Installieren Sie den Luftkanal.
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3. Installieren Sie gegebenenfalls die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.
4. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

PERC-Modul

Entfernen des vorderseitig montierten PERC-Frontmoduls

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkrlickwandplatine.

Verfolgen und trennen Sie die Kabel der Laufwerkrickwandplatine von den Anschlissen auf der HPM-Platine und der
Ruckwandplatine.

SF NS IES

@lANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kabelfiihrung.

Schritte

1. L&sen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die unverlierbaren Schrauben am PERC-Frontmodul.
2. Schieben und ziehen Sie das PERC-Frontmodul, um es vom Anschluss auf der Laufwerkriickwandplatine zu I6sen.

Abbildung 69. Entfernen des vorderseitig montierten PERC-Frontmoduls

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das vorderseitig montierte PERC-Frontmodul wieder ein.
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Installieren des vorderseitig montierten PERC-Frontmoduls

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise unter Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.
Entfernen Sie die Abdeckung der Ruckwandplatine.

Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Seien Sie beim Durchfuhren des Kabels vorsichtig, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

S PN SIES

Schritte

1. Richten Sie das PERC-Frontmodul schrag aus, bis das Fach den Steckplatz im System beruhrt.
2. Schieben und driicken Sie den Anschluss des PERC-Frontmoduls in den Anschluss auf der Laufwerkrickwandplatine, bis er fest sitzt.
3. Entfernen Sie mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 2 die unverlierbaren Schrauben am PERC-Frontmodul.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 70. Installieren des vorderseitig montierten PERC-Frontmoduls

Nachste Schritte

1. Verfolgen und verbinden Sie die Kabel der Laufwerkriickwandplatine mit den Anschltssen auf der HPM-Platine und der
Rickwandplatine.

@lANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kabelfiihrung.

Schlief3en Sie alle erforderlichen Kabel wieder an.

Installieren der Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung.

Installieren Sie den Luftkanal.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

oA N
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Entfernen des PERC H975i-Moduls

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.
Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

Verfolgen und trennen Sie die Kabel der Laufwerkriickwandplatine von den Anschlissen auf der HPM-Platine und der
Ruckwandplatine.

S PN SIES

@lANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kabelfthrung.

Schritte

1. Dricken Sie die Verriegelungen in Richtung der Pfeile, die auf dem PERC-Fach markiert sind, und heben Sie das Fach aus dem System
heraus.

Abbildung 71. Entfernen des PERC H975i-Moduls

2. Trennen Sie die Akkukabel vom PERC H975i, I6sen Sie sie aus den Kabelhalterungen und entfernen Sie sie.
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Abbildung 72. Entfernen der Akkukabel

3. Losen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die Schrauben und entfernen Sie den H975i aus dem Fach und das
Kuhlgehduse aus dem H9I75i.

4. Lo6sen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 eine Schraube und entfernen Sie den Batteriehalter aus dem Fach.

Abbildung 73. Entfernen des PERC H975i, des Kiihlgehduses und des Batteriehalters

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das vorderseitig montierte PERC-Frontmodul wieder ein.

Installieren des PERC H975i-Moduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise unter Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

3. Entfernen Sie die Abdeckung der Ruckwandplatine.

4. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

5. Seien Sie beim Durchfuhren des Kabels vorsichtig, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
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Schritte

1. Richten Sie den H975i und das Kihlgehause auf die Schraubfihrungsstifte am PERC-Fach aus. Ziehen Sie die Schrauben mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 fest, um sie zu befestigen.

2. Dricken Sie den Batteriehalter in die Verriegelungsmarkierung auf dem PERC-Fach. Ziehen Sie mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die unverlierbare Schraube fest, um den Batteriehalter am PERC-Fach zu befestigen.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 74. Installieren des PERC H975i, des Kiihigehduses und des Akkuhalters

3. Fuhren Sie das Akkukabel korrekt in die Kabelhalterungen. Schlief3en Sie das Akkukabel an den PERC H975i an.

Abbildung 75. Verlegen der Akkukabel

4. Richten Sie den PERC-Schacht an den Fihrungsschlitzen am Geh&use aus.

5. Senken Sie das PERC-Fach zum Gehause hin ab und driicken Sie auf beiden Seiten des Fachs nach unten, um sicherzustellen, dass
sowohl der T-Stift als auch die Verriegelung einrasten.
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Abbildung 76. Installieren des PERC H975i-Moduls

Nachste Schritte

1. Verfolgen und verbinden Sie die Kabel der Laufwerkriickwandplatine mit den Anschlissen auf der HPM-Platine und der
Rickwandplatine.

@lANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kabelfihrung.

Schlief3en Sie alle erforderlichen Kabel wieder an.

Installieren der Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung.

Installieren Sie den Luftkanal.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

oA NN
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Kabelfuhrung

L

CTRL_DST_PA1

Abbildung 77. CO: Konfiguration ohne Riickwandplatine

Tabelle 55. Konfiguration ohne Riickwandplatine

INTRUSION

CTRL_DST_PA1 (rechtes Bedienfeld)

Reihenfolge Von Zu

1. HPM_J2 (Netzanschluss auf der HPM-Platine) INTRUSION (Anschluss fur
Gehauseeingriffschalter)

2.

PCP (Hauptplatine)
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(osT it 15

DST_PA2 =3

Abbildung 78. C4-2: 8 x 2,5-Zoll-Universal-Laufwerke

Tabelle 56. C4-2: 8 x 2,5-Zoll-Universal-Laufwerke

Reihenfolge Von Zu

1. HPM_PWR1/2 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) | BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

2. SL9/SL10 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) DST_PA1/PB1 (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

3. SL21/22 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) DST_PA1/PA2 (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

4, CTRL_SRC_SA1_PA1 (Adapter-PERC) BP_DST_SA1 (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)
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BP_DST_SA1 j—-3

BP_PWR_1

BP_DST_SB1 j—3

0L— CTRL_DST_PA1 INTRUSION

Abbildung 79. C1-2: 12 x 3,5-Zoll-SAS/SATA

Tabelle 57. C1-2: 12 x 3,5-Zoll-SAS/SATA

Reihenfolge Von Zu

1. HPM_PWR1 (Netzanschluss auf der HPM-Platine) BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

2. HPM_J2 (Netzanschluss auf der HPM-Platine) INTRUSION (Anschluss fur
Gehauseeingriffschalter)

3. CTRL_SRC_SB1_PB1 (Adapter-PERC) BP_DST_SB1 (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

4, CTRL_SRC_SA1_PA1 (Adapter-PERC) BP_DST_SA1 (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

5. CTRL_DST_PA1 (rechtes Bedienfeld) PCP (Hauptplatine)
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CTRL_SRC_SA1 CTRL SRC_SB1
o={ HPM_PWR1/2
BP_PWR_CTRL }-o
BP_DST SA1
BP_PWR 1 }-

| CTRL_DST_PB1 f=———=8 B—————— CTRL_DST_PA1

Abbildung 80. C2-1: 16 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerke

Tabelle 58. C2-1: 16 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerke

Reihenfolge Von Zu

1. HPM_PWR1/2 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) | BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

2. CTRL_SRC_SB1 (Adapter-PERC) BP_DST_SA1 (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

3. CTRL_SRC_SA1 (Adapter-PERC) BP_DST_SAT1 (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

4, SL21/22 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) CTRL_DST_PA1/PA2 (Adapter-PERC)

5. CTRL_PWR_1 (Netzanschluss Adapter-PERC) BP_PWR_CTRL (Netzanschluss auf der
Ruckwandplatine)
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BP_DST SB1 jJ——= c= HPM_PWR1/2

BP_PWR 1 0

__I
|

CRTL_PWR -.I [ C=== CTRL_SRC_PB1
CTRL_PWR 1 ) CTRL_SRC_PA1

CTRL_DST_PB1 =00 K==+ CTRL_DST_PA1

Abbildung 81. C3-1: 24 x 2,5-Zoll-SAS/SATA

Tabelle 59. C3-1: 24 x 2,5-Zoll-SAS/SATA

Reihenfolge Von Zu

1. HPM_PWR1/2 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) | BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

2. CTRL_SRC_SB1 (Adapter-PERC) BP_DST_SB1 (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

3. CTRL_SRC_SA1 (Adapter-PERC) BP_DST_SAT1 (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

4, SL21/22 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) CTRL_DST_PA1/PB2 (Adapter-PERC)
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Abbildung 82. C5-1: 16 x 2,5-Zoll-SAS/SATA- + 8 x 2,56-Zoll-U.2-NVMe

ANMERKUNG: Befolgen Sie die in der Tabelle gezeigte Reihenfolge, um die Kabel zu entfernen, und die umgekehrte Reihenfolge, um
die Kabel zu installieren.

Tabelle 60. C5-1: 16 x 2,5-Zoll-SAS/SATA- + 8 x 2,5-Zoll-U.2-NVMe

Reihenfolge Von Zu

1. HPM_PWR1/2 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) | BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

2. HPM_PWR23 (Netzanschluss auf der HPM-Platine) BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

3. SL9/SL10 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) DST_PA1/PB1 (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

4. SL21 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) DST_PA2 (Signalanschluss der Riickwandplatine)

5. SL22 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) DST_PB2 (Signalanschluss der Ruckwandplatine)

6. CTRL_SRC_SB1_PA1 (Adapter-PERC) BP_DST_SA1 (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

7. CTRL_SRC_SB1_PB1 (Adapter-PERC) BP_PA2 (Signalanschluss der Ruckwandplatine)
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BP_PA1 (J11J2) i.
BP_PB1 (J3/J4) i. —{ HPM_PWR1/2

BP_PA2 (J5/J6)

BP_PB2 (J7/J8)
BP_PWR 1

Abbildung 83. C6-1: 8 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe

die Kabel zu installieren.

Tabelle 61. C6-1: 8 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe

ANMERKUNG: Befolgen Sie die in der Tabelle gezeigte Reihenfolge, um die Kabel zu entfernen, und die umgekehrte Reihenfolge, um

Reihenfolge Von Zu

1. HPM_PWR23 (Netzanschluss auf der HPM-Platine) BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

2. SL9 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1 (Signalanschluss der Rickwandplatine)

3. SL10 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PB1 (Signalanschluss der Rickwandplatine)

4. SL21 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA2 (Signalanschluss der Ruckwandplatine)

5. SL22 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PB2 (Signalanschluss der Ruckwandplatine)
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BP_PA1 (J11J2) ‘
BP_PB1 (J3/J4) -
BP_PA2 (J5/J6) _

BP_PB2 (J7/J8
BP_PWR_1

BP_PA1 (J1IJ2) S

BP_PB1 (J3/J4)

-.1
BP_PB2 (J7/J8) -

Abbildung 84. C7-1: 16 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe

Tabelle 62. C7-1: 16 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe

ANMERKUNG: Befolgen Sie die in der Tabelle gezeigte Reihenfolge, um die Kabel zu entfernen, und die umgekehrte Reihenfolge, um
die Kabel zu installieren.

Reihenfolge Von Zu

1. HPM_PWR1/2 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) | BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

2. SL9 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1 (Signalanschluss der Rickwandplatine)

3. SL10 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PB1 (Signalanschluss der Rickwandplatine)

4. SL14/13 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA2/PB2 (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

5. SL21 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1 (Signalanschluss der Ruckwandplatine)

6. SL22 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PB1 (Signalanschluss der Rickwandplatine)

7. SL20/19 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA2/PB2 (Signalanschluss der

Ruckwandplatine)
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Abbildung 85. C8-1: 32 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe

Tabelle 63. C8-1: 32 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe

Reihenfolge Von Zu

1. HPM_PWR1/2 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) | BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

2. HPM_PWR5/6 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) | BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

3. SL9 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1(J1/J2)/PB1(J3/J4) (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

4. SL10 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA2(J5/J6)/PB2(J7/J8) (Signalanschluss
der Rickwandplatine)

5. SL14/13 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1(J1/J2)/PB1(J3/J4) (Signalanschiuss der
Ruckwandplatine)
BP_PA2(J5/J6)/PB2(J7/J8) (Signalanschluss
der Rickwandplatine)

6. SL21 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1(J1/J2)/PB1(J3/J4) (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

7. SL22 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA2(J5/J6)/PB2(J7/J8) (Signalanschluss
der Rickwandplatine)

8. SL20/19 (Signalanschluss auf der HPM-Platine)

BP_PA1(J1/J2)/PB1(J3/J4) (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

BP_PA2(J5/J6)/PB2(J7/J8) (Signalanschluss
der Rickwandplatine)
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Abbildung 86. C8-3: 32 x EDSFF E3. S Gen5 NVMe mit zwei PERC H975i

Tabelle 64. C8-3: 32 x EDSFF E3. S Gen5 NVMe mit zwei PERC H975i

Reihenfolge Von Zu

1. HPM_PWR1/2 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) | BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

2. HPM_PWR5/6 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) | BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

3. SL9 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1(J1/J2)/PB1(J3/J4) (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

4. SL10 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA2(J5/J6)/PB2(J7/J8) (Signalanschluss
der Rickwandplatine)

5. SL14/13 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1(J1/J2)/PB1(J3/J4) (Signalanschiuss der
Ruckwandplatine)
BP_PA2(J5/J6)/PB2(J7/J8) (Signalanschluss
der Rickwandplatine)

6. SL21 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1(J1/J2)/PB1(J3/J4) (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

7. SL22 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA2(J5/J6)/PB2(J7/J8) (Signalanschluss
der Rickwandplatine)

8. SL20/19 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1(J1/J2)/PB1(J3/J4) (Signalanschiuss der
Ruckwandplatine)
BP_PA2(J5/J6)/PB2(J7/J8) (Signalanschluss
der Rickwandplatine)

9. CTRL_PWR (PERC-Netzanschluss) BP_PWR_CTRL (Stromversorgungsanschluss

der Ruckwandplatine zum Controller)
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Tabelle 64. C8-3: 32 x EDSFF E3. S Gen5 NVMe mit zwei PERC H975i (fortgesetzt)

Reihenfolge Von Zu
10. CTRL_SRC_PB1 (PERC-Signalanschluss) BP_PA1 (J1/J2), BP_PB1 (J3/J44), BP_PA2
(J5/J6), BP_PB2 (J7/J8) (Signalanschltsse der
Ruckwandplatine)
M. CTRL_SRC_PA1 (PERC-Signalanschluss) BP_PA1 (J1/J2), BP_PB1 (J3/J44), BP_PA2
(J5/J6), BP_PB2 (J7/J8) (Signalanschltsse der
Ruckwandplatine)
12. CTRL_DST_PA1 (PERC-Signalanschluss zur HPM- SL_21 (Signalanschluss auf der HPM-Platine)
Platine)
13. CTRL_PWR (PERC-Netzanschluss) BP_PWR_CTRL (Stromversorgungsanschluss
der Ruckwandplatine zum Controller)
14. CTRL_SRC_PB1 (PERC-Signalanschluss) BP_PA1 (J17J2), BP_PB1 (J3/J4), BP_PA2
(J5/J6), BP_PB2 (J7/J8) (Signalanschltsse der
Ruckwandplatine)
15. CTRL_SRC_PA1 (PERC-Signalanschluss) BP_PA1 (J1/J2), BP_PB1 (J3/J44), BP_PA2
(J5/J6), BP_PB2 (J7/J8) (Signalanschlisse der
Ruckwandplatine)
16. CTRL_DST_PA1 (PERC-Signalanschluss zur HPM- SL_21 (Signalanschluss auf der HPM-Platine)
Platine)

Abbildung 87

BP_PA1 (J102) |—=

BP_PA2 (J5/J6

¥
: ek
= L N
BP_PBA (J3/J4)
BP_PA2 (J5/6) |——%

BP_PA1 (J1/J2)

I SLIa/3 —=
BP_PB2 (J7/J8) T ((sL1413]

= I
) I

e I »

L A
(RN N

BP_PB2 (J7/J8) " SL16/15 f—=1
BP_PA1 (J1/J2) . BP_PWR 1 -

I —
(G prz o }—

(o7 poamn |
—
(or rzcom )4
(7 rezin}— b -

BP_PWR 1

. C9-1: 40 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe

Tabelle 65. C9-1: 40 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe

SL20/19 —=
I— BP_PWR 1

)
BP_PB1 (J3/J4) c—{ HPM _PWR112 S c={ HPM_PWR5/6
HPM_PWR7
] o)<
)

Reihenfolge Von Zu

1. HPM_PWR1/2 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) | BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

2. HPM_PWR5/6 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) | BP_PWR_1 (Netzanschluss der

Ruckwandplatine)
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Tabelle 65. C9-1: 40 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe (fortgesetzt)

Reihenfolge Von Zu

3. HPM_PWR7/8 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) | BP_PWR_1 (Netzanschluss der
Ruckwandplatine)

4. SL9 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1(J1/J2)/PB1(J3/J4) (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

5. SL10 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA2(J5/J6)/PB2(J7/J8) (Signalanschluss
der Rickwandplatine)

6. SL14/13 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1(J1/J2)/PB1(J3/J4) (Signalanschiuss der
Ruckwandplatine)

7. SL16/15 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA2(J5/J6)/PB2(J7/J8) (Signalanschiuss
der Rickwandplatine)

8. SL21 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA1(J1/J2)/PB1(J3/J4) (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

9. SL22 (Signalanschluss auf der HPM-Platine) BP_PA2(J5/J6)/PB2(J7/J8) (Signalanschluss
der Rickwandplatine)

10. SL20/19 (Signalanschluss auf der HPM-Platine)

BP_PA1(J1/J2)/PB1(J3/J4) (Signalanschluss der
Ruckwandplatine)

Abbildung 88. Attic-Platine zum linken Bedienfeld (LCP) - sekundar

Tabelle 66. Attic-Platine zum linken Bedienfeld (LCP) - sekundar

Reihenfolge

Von

Zu

1

Linkes Bedienfeld (LCP) — sekundéar

fSCP (Attic-Platine)
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Abbildung 89. GPU-Kabelverbindungen mit doppelter Breite

Tabelle 67. GPU-Kabelverbindungen mit doppelter Breite

Reihenfolge Von Zu
1. Netzanschluss der HPM-Platine GPU_R1
2 Netzanschluss der HPM-Platine GPU_R5

Abbildung 90. DPU-Kabelverbindungen
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Tabelle 68. DPU-Kabelverbindungen

Reihenfolge Von Zu
1. PWR 7/8 (Stromanschluss der HPM-Platine) DPU
2. PWR 21/22 (Stromanschluss der HPM-Platine) DPU
Systemspeicher

Richtlinien fiir Systemspeicher

Das PowerEdge R7725-System unterstUtzt registrierte DDR5-DIMMs (RDIMMs). Im Systemspeicher sind Anweisungen enthalten, die
vom Prozessor gestartet werden.
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Abbildung 91. Speicherkanile
Die Speicherkandle sind folgendermaf3en organisiert:
Tabelle 69. Speicherkanile A bis F
Prozessor Kanal A Kanal B Kanal C Kanal D Kanal E Kanal F
Prozessor O Steckplatze A1 | Steckplatze AS | Steckplatze A3 Steckplatze A9 Steckplatze A7 Steckplatze A1
Processor 1 Steckplatze B1 | Steckplatze BS | Steckplatze B3 Steckplatze B9 Steckplatze B7 Steckplatze B11
(Prozessor 1)
Tabelle 70. Speicherkanéle G bis L
Prozessor Kanal G Kanal H Kanal | Kanal J Kanal K Kanal L
Prozessor O Steckplatze A2 Steckplatze A6 Steckplatze A4 Steckplatze A10 | Steckplatze A8 Steckplatze A12
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Tabelle 70. Speicherkanile G bis L (fortgesetzt)

Prozessor Kanal G Kanal H Kanal | Kanal J Kanal K Kanal L

Processor 1 Steckplatze B2 Steckplatze B6 Steckplatze B4 Steckplatze B10 | Steckplatze B8 Steckplatze B12
(Prozessor 1)

Tabelle 71. Matrix unterstiitzter Speicher

DIMM-Typ Rang Kapazitat DIMM-Nennspannung | Geschwindigkeit
und Geschwindigkeit

1 DIMM pro Kanal
(DPC)

RDIMM 1R 16 GB DDR5 (1,1V), 6400 MT/s | 6.400 MT/s

RDIMM 2R 32 GB, 64 GB, 96 GB, DDR5 (1,1V), 6400 MT/s | 6.400 MT/s

128 GB
RDIMM 8R 256 GB DDR5 (1,1V), 6400 MT/s | 6.400 MT/s

®| ANMERKUNG: Der Prozessor kann die DIMM-Nenngeschwindigkeit reduzieren.

®

ANMERKUNG: Die maximal unterstiitzte DIMM-Ubertragungsgeschwindigkeit ist abhangig von der CPU-SKU und der DIMM-
Bestuckung.

Allgemeine Richtlinien zur Installation von Speichermodulen

Um eine optimale Leistung des Systems zu gewahrleisten, sollten Sie bei der Konfiguration des Systemspeichers die nachfolgend
beschriebenen allgemeinen Richtlinien beachten. Wenn die Arbeitsspeicherkonfiguration lhres Systems diesen Richtlinien nicht entspricht,
startet das System moglicherweise nicht, reagiert wahrend der Arbeitsspeicherkonfiguration méglicherweise plotzlich nicht mehr oder
stellt moglicherweise nur eingeschrankte Arbeitsspeicherkapazitat zur Verfligung.

Die Betriebsgeschwindigkeit des Speicherbusses kann 6400 MT/s oder eine niedrigere Geschwindigkeit betragen, abhéngig von den
folgenden Faktoren:

e Ausgewahltes Systemprofil (z. B. ,Performance” [Leistung], ,Performance Per Watt Optimized” [Optimiert flr Leistung pro Watt]
oder ,,Custom"” [Benutzerdefiniert] [hohe Geschwindigkeit oder niedrigere Geschwindigkeit])

e Maximal von den Prozessoren unterstitzte DIMM-Geschwindigkeit
e Maximal von den DIMMs unterstltzte Geschwindigkeit

®| ANMERKUNG: Die Einheit MT/s gibt die DIMM-Taktrate in Megatransfers pro Sekunde an.

Wir empfehlen, bei der Installation von Speichermodulen die folgenden Richtlinien zu beachten:

Alle DIMMs missen DDR5-DIMMs sein.

e Gemischte DIMM-Konfigurationen werden nicht unterstutzt. Alle DIMM-Steckplétze missen mit genau denselben DIMMs besttickt
sein.

e Bestilicken Sie die Speichermodulsockel nur, wenn ein Prozessor installiert ist.
o Fir jeden installierten Prozessor muss mindestens ein DIMM bestlckt werden.

e Im Optimizer Mode (Optimierungsmodus) arbeiten die DRAM-Controller unabh&ngig voneinander im 64-Bit-Modus und liefern
optimale Arbeitsspeicherleistung.

Tabelle 72. Regeln fiir die Arbeitsspeicherbestiickung

Prozessor Speicherbestiickung Informationen zur
Arbeitsspeicherbestiickung

Zwei Prozessoren (mit Prozessor A1}, B{1}, A{2}, B{2}, A{3}, B{3}, A{4}, 1,2,4, 6, 8,10 oder 12 DIMMs sind

1 beginnend. Die Besttckung von B{4}, A{5}, B{b}, A{6}, B{6}, A{7}, B{7} zuléssig.

Prozessor 1 und Prozessor 2 muss A{8}, B{8}, A{9}, B{9}, A{10}, B{10}, A{11},

identisch sein.) B{1}, A{12}, B{12},

e In Konfigurationen mit zwei Prozessoren muss die Arbeitsspeicherkonfiguration fur jeden Prozessor identisch sein. Wenn Sie
beispielsweise Sockel A1 fir Prozessor 1 bestiicken, mussen Sie auch Sockel B1 fir Prozessor 2 bestlicken usw.

e Unausgewogene oder ungerade Speicherkonfigurationen fiihren zu einem Leistungsverlust und das System identifiziert die installierten
Speichermodule moglicherweise nicht. Bestlcken Sie Speicherkanéle immer identisch mit gleichen DIMMs, um die optimale Leistung zu
erzielen.
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Um eine optimale Leistung zu erzielen, bestlcken Sie alle Speicherkanéle gleichmafig (12 DIMMs pro CPU) mit identischen DIMMs.
Das Kombinieren unterschiedlicher Speichermodulkapazitdten wird nicht unterstitzt.

Das Kombinieren von Modultypen innerhalb eines Speicherkanals wird nicht unterstitzt. Alle besttickten DIMMs mussen RDIMM sein.
Das Kombinieren unterschiedlicher Breiten (x4 und x8) wird nicht unterstitzt.

@ ANMERKUNG: Wenn Speichermodule mit verschiedenen Taktraten installiert werden, erfolgt der Betrieb mit der Taktrate des
langsamsten Speichermoduls.

Entfernen eines Speichermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Entfernen Sie den Luftkanal.

A WARNUNG: Die Speichermodule sind auch nach dem Ausschalten des Systems eine Zeit lang zu heif3s zum Anfassen.
Lassen Sie die Speichermodule abkiihlen, bevor Sie sie beriihren.

ANMERKUNG: Um eine ordnungsgeméf3e Systemkuhlung zu gewahrleisten, durfen DIMM-Platzhalter nur dann in nicht
bestlckten Speichersteckplatzen installiert werden, wenn der TDP-Wert des Prozessors 250 W Ubersteigt. Entfernen Sie die
Speichermodulplatzhalter nur, wenn Sie beabsichtigen, ein Speichermodul in diesen Steckpldtzen zu installieren.

Schritte

1. Machen Sie den entsprechenden Speichermodulsockel ausfindig.

2. Dricken Sie die Auswurfhebel an beiden Enden des Speichermodulsockels gleichzeitig vollstdndig nach unten, um das Speichermodul
aus dem Sockel zu l6sen.

VORSICHT: Fassen Sie jedes Speichermodul nur an den Kartenrandern an und achten Sie darauf, die Mitte des
Speichermoduls oder die metallenen Anschlusskontakte nicht zu beriihren.

3. Heben Sie das Speichermodul aus dem System heraus.

Abbildung 92. Entfernen eines Speichermoduls

Nachste Schritte

Setzen Sie das Speichermodul wieder ein.
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Installieren eines Arbeitsspeichermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie den Luftkanal.

Schritte
1. Machen Sie den entsprechenden Speichermodulsockel ausfindig.

VORSICHT: Fassen Sie jedes Speichermodul nur an den Kartenrandern an und achten Sie darauf, die Mitte des
Speichermoduls oder die metallenen Anschlusskontakte nicht zu beriihren.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Sockel-Auswurf-Laschen vollstédndig gedffnet sind, bevor Sie das Speichermodul

®

installieren.

2. Richten Sie den Platinenstecker des Speichermoduls an der Passung im Speichermodulsockel aus und setzen Sie das Speichermodul in
den Sockel ein.

VORSICHT: Um wéhrend der Installation Schaden am Speichermodul oder am Speichermodulsockel zu vermeiden,
biegen Sie nicht das Speichermodul; setzen Sie beide Enden des Speichermoduls gleichzeitig ein. Setzen Sie beide
Enden des Speichermoduls gleichzeitig ein.

@ ANMERKUNG: Die Passung im Speichermodulsockel sorgt dafir, dass die Speichermodule nicht verkehrt herum installiert
werden konnen.

VORSICHT: Uben Sie keinen Druck auf die Mitte des Speichermoduls aus; iiben Sie auf beide Enden des
Speichermoduls einen gleichméafligen Druck aus.

3. Drucken Sie das Speichermodul mit beiden Daumen nach unten, bis die Auswurfhebel fest einrasten. Das Arbeitsspeichermodul ist
korrekt im Sockel eingesetzt, wenn die Hebel des Arbeitsspeichermodulsockels so ausgerichtet sind wie bei den anderen Sockeln mit
installierten Arbeitsspeichermodulen.

Abbildung 93. Installieren eines Arbeitsspeichermoduls

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

2. Um zu Uberpriifen, ob das Arbeitsspeichermodul richtig installiert wurde, driicken Sie F2 wahrend des Neustarts und klicken Sie auf
Hauptmenii des System-Setups > System-BIOS > Speichereinstellungen. Auf dem Bildschirm Speichereinstellungen muss
die Systemspeichergrofie die aktualisierte Kapazitét des installierten Arbeitsspeichers widerspiegeln.

Installieren und Entfernen von Systemkomponenten 123



3. Wenn die Systemspeichergréfle nicht korrekt ist, sind moglicherweise nicht alle Speichermodule ordnungsgemaf installiert. Fahren
Sie das System herunter und stellen Sie sicher, dass die Speichermodule fest in den richtigen Sockeln sitzen.
4. Fuhren Sie die Systemspeichertberprifung in der Systemdiagnose durch.

Mittlere Halterung des DLC-Moduls (direkte
Flussigkeitskuhlung)

Entfernen einer mittleren Halterung fur die direkte
Flussigkeitskiihlung (DLC)

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die Luftstromverkleidung.

4. Falls erforderlich, entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

5. Entfernen Sie die DLC-Leitungen von der schmalen Seite der mittleren Halterung.

Schritte
Lésen Sie die unverlierbaren Schrauben an der mittleren Halterung und heben Sie sie aus dem System.

@lANMERKUNG: Die Schritte zum Entfernen sind bei allen mittleren Halterungen mit Flussigkeitskihlung &hnlich.

Abbildung 94. Entfernen der kurzen mittleren Halterung fiir die Fliissigkeitskiihlung
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Abbildung 96. Entfernen der langen mittleren Halterung fiir die Fliissigkeitskiihlung
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Nachste Schritte

1. Verlegen und befestigen Sie die DLC-Leitungen von der schmalen Seite der mittleren Halterung.
2. Falls erforderlich, setzen Sie den Erweiterungskarten-Riser wieder ein.
3. Bringen Sie das Geh&use wieder an

Einsetzen einer mittleren Halterung fuir die direkte
Flussigkeitskiihlung (DLC)

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie das Kuhlgehé&use.

4. Entfernen Sie die Erweiterungskarten-Riser.

5. Entfernen Sie die DLC-Leitungen.

Schritte

1. Richten Sie bei der kurzen mittleren Halterung die Halterung an den Schraubenbohrungen auf dem Geh&use und der HPM-Platine aus.

2. Richten Sie bei der langen mittleren Halterung mit flachem Profil die Halterung an den Schraubenbohrungen und Fihrungsstiften am
Gehause und der HPM-Platine aus.

3. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben an der mittleren Halterung fest, um sie zu befestigen.

Abbildung 97. Einsetzen der kurzen mittleren DLC-Halterung

126 Installieren und Entfernen von Systemkomponenten



Abbildung 98. Einsetzen der mittleren DLC-Halterung mit flachem Profil

Abbildung 99. Einsetzen der langen mittleren DLC-Halterung
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Nachste Schritte

Verlegen Sie die Leitungen der Flussigkeitskihlung an der richtigen Stelle.

Installieren Sie die Erweiterungskarten-Riser.

Installieren Sie den Luftkanal.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Ao e

Prozessor und Kuhlkorper

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Entfernen des Kihlkorpermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie den Luftkanal.

®

ANMERKUNG: Kihlkérper und Prozessor sind auch nach dem Ausschalten des Systems eine Zeit lang zu heif3 zum Anfassen.
Warten Sie, bis Kihlkérper und Prozessor abgekihlt sind, bevor Sie sie berthren.

4. Das System unterstitzt verschiedene Arten von Kihlkdrpern und das Verfahren zum Entfernen ist ahnlich.

Schritte

1. Ldsen Sie mit einem Torx-Schraubendreher (Gréf3e T20) die unverlierbare Schraube vollstandig, bevor Sie zur ndchsten Schraube
wechseln (d. h. jeweils eine Schraube l6sen).

ANMERKUNG: Folgen Sie der Schraubenreihenfolge, die auf dem Kihlkorperetikett angegeben ist. Demontagereihenfolge: 6, 5,
4,3,2,1

@lANMERKUNG: Die Zahlen der unverlierbaren Schrauben sind auf dem Kihlkérper markiert.

2. Heben Sie den Kuhlkérper vom System ab.

Abbildung 100. Entfernen eines Kiihlkérpers
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Nachste Schritte

Wenn Sie einen fehlerhaften Kthlkdrper entfernen, installieren Sie den Ersatzkuhlkérper. Entfernen Sie andernfalls den Prozessor.

Entfernen des Moduls flir direkte Flussigkeitskiihlung (DLC)

Voraussetzungen

1.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise unter Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.
3. Falls installiert, entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

A WARNUNG: Das DLC-Modul (direkte Fliissigkeitskiihlung) und der Prozessor sind auch nach dem Ausschalten des

Systems eine Zeit lang zu heif} zum Anfassen. Warten Sie, bis Kiihlkérpermodul und Prozessor abgekiihlt sind, bevor Sie
sie beriihren.

Schritte

Losen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips Nr. 2) die unverlierbare Schraube an der DLC-Leitungsabdeckung.
Heben Sie DLC-Leitungsabdeckung an, um die DLC-Leitungen zu I8sen.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Reihenfolge.

Entfernen Sie die Leitungen von der schmalen Seite am mittleren Halter.

Trennen Sie das Kabel des DLC-Flussigkeitsverlustsensors von der HPM-Platine.

Heben Sie die Leitungen aus der mittleren Halterung und dann aus der linken und rechten Halterung.

@ ANMERKUNG: Die Halterung ist ein Dreieck aus schwarzem Kunststoff, das sich neben den DIMM-Steckplatzen befindet und
die Leitungen zusammenhalt. Diese Kunststoffhalterung kann von der HPM-Platine entfernt werden, um die Leitungen einfacher
zu verlegen. Sie kann dann wieder auf die HPM-Platine gesetzt werden, indem Sie sie nach unten driicken, bis sie einrastet.

Losen Sie mit einem Torx-T20-Schraubendreher die unverlierbare Schraube vollstéandig, bevor Sie zur ndchsten Schraube (eine
Schraube nach der anderen) wechseln.

ANMERKUNG: Folgen Sie der Schraubenreihenfolge, die auf dem Kihlkérperetikett angegeben ist. Demontagereihenfolge: 6, 5,
4,3,2,1.
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Abbildung 101. Entfernen des DLC-Moduls

Entfernen Sie das DLC-Modul aus dem System.

Nachste Schritte

1.

Wenn Sie einen fehlerhaften Kihlkdrper deinstallieren, installieren Sie ein neues DLC-Modul oder entfernen Sie den Prozessor.

Entfernen des Prozessors

Voraussetzungen

1.

2.
3.
4

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Entfernen Sie den Luftkanal.

Entfernen Sie das Modul des Kihlkdrpers.

VORSICHT: Mdglicherweise wird beim ersten Hochfahren des Systems nach dem Austausch des Prozessors oder der
HPM-Platine die Meldung ,,CMOS-Batterie fehlt* oder ,,CMOS-Priifsummenfehler“ angezeigt. Dies ist ein normales
Verhalten. Um den Zustand zu beheben, miissen Sie die Systemeinstellungen im Setup konfigurieren.

Schritte

1.

130

Lésen Sie mit einem Torx-T20-Schraubendreher die mittlere Schraube, um den Halterahmen zu I6sen. Halten Sie den Halterahmen,
heben Sie ihn an und drehen Sie ihn leicht Uber die vertikale Position hinaus (105 Grad).

®| ANMERKUNG: Durch die Federspannung bleibt der Halterahmen in der ,,offenen” Position.
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Abbildung 102. Entfernen der Schrauben am Halterahmen

2. Losen Sie den Prozessorsockelrahmen, indem Sie die beiden blauen Laschen festhalten und ihn an den blauen Laschen anheben.

Abbildung 103. Anheben des Schienenrahmens

3. Ziehen Sie den Trager am Griff des Tragerrahmens aus dem Schienenrahmen.
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Abbildung 104. Entfernen des Tragerrahmens

Nachste Schritte

Setzen Sie den Prozessor wieder ein.

Einbauen des Prozessors

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
Entfernen Sie den Luftkanal.

Entfernen Sie das Modul des Kuhlkérpers.

Ao e

Schritte

1. Halten Sie den Griff des Tragerrahmens fest und schieben Sie den Trager in den Prozessorsockelrahmen ein, bis er korrekt sitzt.
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Abbildung 105. Einsetzen des Tragerrahmens in den Schienenrahmen

2. Halten Sie die beiden blauen Laschen fest und driicken Sie den Schienenrahmen nach unten, bis die blauen Laschen einrasten.

Abbildung 106. SchlieBen des Rahmens
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3. Befestigen Sie den Halterahmen, indem Sie den Halterahmen mit einer Hand gedrickt halten, wéhrend Sie mit der anderen Hand den
Schraubendreher verwenden, um die Schraube zu befestigen und festzuziehen.

@ ANMERKUNG: Driicken Sie den Halterahmen beim Anziehen der Schrauben nach unten, um zu vermeiden, dass die
Prozessorabdeckung aus dem Prozessorsockel kippt.

4
e
|
|

N

N

<

Abbildung 107. Sichern des Halterahmens

Nachste Schritte

1. Installieren Sie das Kuhlkdrpermodul.
2. Installieren Sie den Luftkanal.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Einsetzen des Kuihlkorpermoduls

Voraussetzungen

Nehmen Sie den Kihlkdrper nur dann vom Prozessor ab, wenn Sie den Prozessor oder den Kihlkérper austauschen méchten. Der
Kuhlkdrper verhindert eine Uberhitzung des Prozessors.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Entfernen Sie den Luftkanal.

Falls der Staubschutz auf dem Prozessor installiert ist: Entfernen Sie den Staubschutz.

Das System unterstUtzt verschiedene Arten von Kihlkérpern, und das Verfahren zu ihrer Installation ist 8hnlich.

SIS

Schritte

1. Wenn Sie einen bereits vorhandenen Kihlkérper verwenden, entfernen Sie die Warmeleitpaste mit dem enthaltenen alkoholgetrankten
Tuch vom Kuhlkdrper.

ANMERKUNG: Bei neuen Kuhlkérpern wurde die Warmeleitpaste bereits auf den Kihlkdrper aufgetragen. Entfernen Sie die
Schutzabdeckung und installieren Sie den Kuihlkorper.

2. Verwenden Sie die im Prozessor-Kit enthaltene Spritze fur die Warmeleitpaste, um die Paste in einer diinnen Spirale oben auf den
Prozessor aufzutragen.
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Abbildung 108. Auftragen von Warmeleitpaste

VORSICHT: Wenn zu viel Warmeleitpaste aufgetragen wird, kann die liberschiissige Warmeleitpaste in Kontakt mit
dem Prozessorsockel kommen und diesen verunreinigen.

@ ANMERKUNG: Die Spritze fur die Warmeleitpaste ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt nur. Entsorgen Sie die Spritze nach
der Verwendung.

@ ANMERKUNG: Uberprifen Sie die Luftstromrichtung auf dem Kihlkérperetikett als visuellen Hinweis auf die Ausrichtung der
KUhlkorperinstallation.

3. Richten Sie die Schrauben am Kuhlkdrper an den Schrauben des Abstandhalters an der HPM-Platine aus.

4. Ziehen Sie mit einem Torx-Schraubendreher (Grof3e T20) die unverlierbare Schraube vollstandig an, bevor Sie zur néchsten Schraube
wechseln (d. h. jeweils eine Schraube anziehen).

@ ANMERKUNG: Folgen Sie der Schraubenreihenfolge, die auf dem Kuhlkérperetikett angegeben ist. Montagereihenfolge: 1, 2, 3,
4,56
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Abbildung 109. Einsetzen des Kiihlkorpers

Nachste Schritte

1. Installieren Sie den Luftkanal.
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.

Installieren des Moduls fiir direkte Fliissigkeitskiihlung (DLC)

Voraussetzungen

Nehmen Sie den Kihlkérper nur dann vom Prozessor ab, wenn Sie den Prozessor oder die Systemplatine austauschen mochten. Der

Kuhlkorper verhindert eine Uberhitzung des Prozessors.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise unter Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

3. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser, falls dieser installiert ist.

4. Informationen zum Auftragen der Warmeleitpaste bei neuen Kihlkdrpern finden Sie unter Einsetzen des Kuhlkdrpers unter Schritt 1
und 2.

@lANMERKUNG: Der empfohlene maximale Betriebsdruck betragt 15 psi (der Umsteller 6ffnet sich bei 15 psi).

Schritte

1. Falls erforderlich, installieren Sie die mittlere DLC-Halterung.
2. Richten Sie die Schrauben auf den DLC-Modulen an den Abstandsschrauben auf der HPM-Platine aus.
3. Ziehen Sie mit einem Torx-Schraubendreher (Grof3e T20) die unverlierbare Schraube vollstédndig an, bevor Sie zur ndchsten Schraube
wechseln (d. h. jeweils eine Schraube anziehen).
@ ANMERKUNG: Folgen Sie der Schraubenreihenfolge, die auf dem Kihlkérperetikett angegeben ist. Montagereihenfolge: 1, 2, 3,
4,5, 6.

4. Verlegen Sie die DLC-Leitungen und klemmen Sie die rechte Leitung in die rechte Halterung, die linke Leitung in die linke Halterung und
beide Leitungen in die mittlere Halterung.
@ ANMERKUNG: Die Halterung ist ein Dreieck aus schwarzem Kunststoff, das sich neben den DIMM-Steckplatzen befindet und
die Leitungen zusammenhaélt. Diese Kunststoffhalterung kann von der HPM-Platine entfernt werden, um die Leitungen einfacher
zu verlegen. Sie kann dann wieder auf die HPM-Platine gesetzt werden, indem Sie sie nach unten dricken, bis sie einrastet.

B. Installieren Sie die mittlere Halterung in der HPM-Platine.
6. Verbinden Sie das Kabel des DLC-Flussigkeitsverlustsensors mit der HPM-Platine.

136 Installieren und Entfernen von Systemkomponenten



7. Legen Sie beide Leitungen in die schmale Seite der mittleren Halterung.
8. Offnen Sie die Abdeckung der mittleren Halterung und richten Sie die Gummiringe der Leitungen an den Ringhalterungen aus.

@lANMERKUNG: Folgen Sie den Nummernschildern auf den Flussigkeitskihlrohren und den Ringhalterungen (1, 2).

9. Neigen Sie die Leitungsabdeckung, um sie zu schlief3en. Ziehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips Nr. 2) die
unverlierbare Schraube an der Leitungsabdeckung fest.

Abbildung 110. Installieren des DLC-Moduls

Nachste Schritte

1. Setzen Sie den Erweiterungskarten-Riser wieder ein, falls Sie ihn entfernt haben.
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit im Inneren des Systems.

Erweiterungskarten und Erweiterungskarten-Riser

@ ANMERKUNG: Wenn eine Erweiterungskarte nicht unterstitzt wird oder fehlt, protokollieren iDRAC und Lifecycle Controller ein
Ereignis. Dies verhindert nicht, dass das System hochféhrt. Wenn jedoch eine F1/F2-Pause mit einer Fehlermeldung auftritt, finden
Sie weitere Informationen unter EEMI-Benutzerhandbuchaus.
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Abbildung 111. Steckpladtze auf den Erweiterungskarten-Risern

Riser-Anschluss 5
Riser-Anschluss 4
Riser-Anschluss 3
Riser-Anschluss 1
Riser-Anschluss 2

S FNEINIES

Abbildung 112. Riser 1a
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1. Steckplatz 1
2. Steckplatz 2

Abbildung 113. Riser 1b
1. Steckplatz 2

Abbildung 114. Riser 2a

1. Steckplatz 3
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Abbildung 115. Riser 2b
1. Steckplatz 3

Abbildung 116. Riser 3a

1. Steckplatz 4
2. Steckplatz 5

Abbildung 117. Riser 3e
1. Steckplatz 4
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Abbildung 118. Riser 4a

1. Steckplatz 9

Abbildung 119. Riser 4b
1. Steckplatz 9

Abbildung 120. Riser 5b
1. Steckplatz 7
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Abbildung 121. Riser 5e

1. Steckplatz 7
2. Steckplatz 8

®|ANMERKUNG: Die Erweiterungskartensteckplatze sind nicht Hot-Swap-fahig.

Die folgende Tabelle enthélt Vorschlage fur die Installation von Erweiterungskarten hinsichtlich bestmdglicher Kiihlung und mechanischer
Unterbringung. Die Erweiterungskarten mit der héchsten Prioritdt mussen zuerst installiert werden und dabei die angegebene
Steckplatzprioritat erhalten. Alle anderen Erweiterungskarten missen nach Kartenprioritdt und in der Reihenfolge der Steckplatzprioritét

installiert werden.

Tabelle 73. Erweiterungskarten-Riser-Konfigurationen

Riser-
Konfigurationen

Erweiterungskart
en-Riser

PCle-Steckplatze

Formfaktor

Steuern des
Prozessors

Elektrische
Bandbreite des
Steckplatzes/
Hardwareanschlus
s

RC 2: 2 x16 FH (Genb) |R1b 2 Volle Bauhdhe Prozessor 1 PCle Genb x16 (x16-
+ 2 x16 OCP (Genb) + Anschluss)
optional BOSS .
R5b 7 Volle Bauhthe Prozessor O PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
BOSS 6. BOSS Prozessor O PCle Gen3 x4 (1C-
Anschluss)
OCP 3 10. OCP Prozessor O PCle Genb x16 (OCP
4C-Anschluss)
RC 3: 4 x16 FH (Gen5) |R1b 2 Volle Bauhthe Prozessor 1 PCle Genb x16 (x16-
+ 2 x16 OCP (Genb) + Anschluss)
optional BOSS -
R2b 3 Volle Bauhthe Prozessor 1 PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
R3e 4 OCP Processor 1 PCle Genb x16 (OCP
(Prozessor 1) 4C-Anschluss)
R4b 9 Volle Bauhthe Prozessor O PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
R5b 7 Volle Bauhthe Prozessor 0 PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
BOSS 0. BOSS Prozessor O PCle Gen3 x4 (1C-

Anschluss)
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Tabelle 73. Erweiterungskarten-Riser-Konfigurationen (fortgesetzt)

Riser- Erweiterungskart | PCle-Steckplatze | Formfaktor Steuern des Elektrische
Konfigurationen en-Riser Prozessors Bandbreite des
Steckplatzes/
Hardwareanschlus
s
OCP 3 10. OCP Prozessor 0 PCle Genb x16 (OCP
4C-Anschluss)
RC 4: 2 x16 LP + R1b 2 Flaches Profil Processor 1 PCle Genb x16 (x16-
2 x16 DW + 2 x16 (Prozessor 1) Anschluss)
OCP (Genb) + optional -
BOSS R2a 3 Flaches Profil Processor 1 PCle Genb x16 (x16-
(Prozessor 1) Anschluss)
R3e 4 OCP 3 Processor 1 PCle Genb x16 (OCP
(Prozessor 1) 4C-Anschluss)
R4a 9 Flaches Profil Prozessor O PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
R5b (FL) 7. Volle Bauhéhe Prozessor O PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
BOSS 6. BOSS Prozessor O PCle Gen3 x4 (1C-
Anschluss)
OCP 3 10. OCP Prozessor O PCle Genb x16 (OCP
4C-Anschluss)
RC5:6x16 FH +2x16 |R1b 2 Volle Bauhthe Prozessor 1 PCle Genb x16 (x16-
OCP (Genb) + optional Anschluss)
BOSS
R2b 3 Volle Bauhdhe Prozessor 1 PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
R3b 4 Volle Bauhthe Prozessor 1 PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
R4b 9 Volle Bauhéhe Prozessor O PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
Rbe 7 Volle Bauhdhe Prozessor O PCle Genb x16 (x16-
- Anschluss)
8. Volle Bauhdhe
BOSS 6. BOSS Prozessor O PCle Gen3 x4 (1C-
Anschluss)
OCP 3 10. OCP Prozessor 0 PCle Genb x16 (OCP
4C-Anschluss)
RC7: 6 x8 FH + R1a 1 Volle Bauhthe Prozessor 1 PCle Gen 5 x 8 (x16-
2 x16 FH + 2 x16 Anschluss)
OCP (Gend) + optional -
BOSS 2. Volle Bauhthe Prozessor 1 PCle Gen 5 x 8 (x16-
Anschluss)
R2b 3 Volle Bauhdhe Prozessor 1 PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
R3a 4 Volle Bauhdhe Prozessor 1 PCle Gen 5 x 8 (x16-
Anschluss)
B. Volle Bauhthe Prozessor 1 PCle Gen 5 x 8 (x16-
Anschluss)
R4b 9 Volle Bauhdhe Prozessor 0 PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
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Tabelle 73. Erweiterungskarten-Riser-Konfigurationen (fortgesetzt)

Riser- Erweiterungskart | PCle-Steckplatze | Formfaktor Steuern des Elektrische
Konfigurationen en-Riser Prozessors Bandbreite des
Steckplatzes/
Hardwareanschlus
s
Rba 7 Volle Bauhdhe Prozessor O PCle Gen 5 x 8 (x16-
Anschluss)
8. Volle Bauhthe Prozessor O PCle Gen 5 x 8 (x16-
Anschluss)
BOSS 6. BOSS Prozessor O PCle Gen3 x4 (1C-
Anschluss)
OCP 3 10. OCP Prozessor 0 PCle Genb x16 (OCP
4C-Anschluss)
RC 8: 2 x16 FH (Gen5) |R1b 2 Volle Bauh&he Prozessor 1 PCle Genb x16 (x16-
+ 2 x16 OCP (Gend) + Anschluss)
optional BOSS
R3e 4 OCP Processor 1 PCle Genb x16 (OCP
(Prozessor 1) 4C-Anschluss)
R5b 7 Volle Bauhdhe Prozessor O PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
BOSS 6. BOSS Prozessor O PCle Gen3 x4 (1C-
Anschluss)
OCP 3 10. OCP Prozessor O PCle Genb x16 (OCP
4C-Anschluss)

Tabelle 74. RC 2: R1b + R5b

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Foxconn (HBA465e, H965e, ADPT) 2,7 2.
NVIDIA (L4 GPU) 2,7 2.
Foxconn (BOSS-N1) 6. 1.
Broadcom (OCP: 1 Gbit, 10 Gbit, 25 Gbit, 10. 1.
100 Gbit, 200 Gbit)

Intel (OCP: 1 Ghit, 10 Gbit) 10. 1.
Broadcom (NIC: 100 Gbit, 200 Ghit) 2,7 2.
Mellanox (NIC: 100 Gbit) 2,7 2.
NVIDIA (NIC: NDR400) 2,7 2.
Marvell (HBA: FC64, FC32) 2,7 2.
Emulex (HBA: FC64, FC32) 2,7 2.

Tabelle 75. RC 3: R1b+R2b+R3e+R4b+R5b

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Foxconn (PERC H965i, H365i, ADPT) 7. 1.
Foxconn (PERC H965e, HBA465e ADPT) [2,3,7,9 4.
Foxconn (PERC H975i FRNT. DCMHS) Intern 2.
NVIDIA (L4 GPU) 2,3,7,9 2.
Foxconn (BOSS-N1) 6. 1.
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Tabelle 75. RC 3: R1b+R2b+R3e+R4b+R5b (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Foxconn (PERC H965i, H365i, FRNT, Intern 2.
DCMHS)

Foxconn (PERC H365i, FRNT, DCMHS) Intern 1.
Broadcom (OCP: 1 Gbit, 10 Gbit, 25 Gbit, 10,4 2.
100 Gbit, 200 Gbit)

Broadcom (OCP: 25 Gbit) 10. 1.
Intel (OCP: 1 Gbit, 10 Gbit) 10,4 2.
Broadcom (NIC: 100 Gbit) 2,379 4.
Broadcom (NIC: 200 Gbit) 2,7 2.
Mellanox (NIC: 100 Gbit) 2,379 4.
NVIDIA (NIC: NDR400) 2,7 2.
Marvell (HBA: FC64, FC32) 2,3,7,9 4.
Emulex (HBA: FC64) 2,3,7,9 4.
Smart Modular (CXL: type3) 3,9 2.

Tabelle 76. RC 4: R1b+R2a+R3e+R4a+R5b (FL)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
NVIDIA (L4 GPU) 2,3,7,9 2.
NVIDIA (L40S GPU) 2,7 2
NVIDIA (H100 GPU) 2,7 2.
NVIDIA (A16 GPU) 2,7 2
Foxconn (BOSS-N1) 6. 1.
Foxconn (PERC H965i, FRNT, DCMHS) Intern 2.
Foxconn (PERC H365i, FRNT, DCMHS) Intern 1.
Foxconn (PERC H975i, FRNT, DCMHS) Intern 2.
Foxconn (PERC H965e, HBA465¢e, ADPT) (2,3,7,9 4.
Broadcom (OCP: 1 Gbit, 10 Gbit, 25 Gbit, 10,4 2.
100 Gbit, 200 Gbit)

Mellanox (OCP: 25 Gbit, 100 Gbit) 10, 4 2.
Intel (OCP: 1 Gbit, 10 Gbit) 10,4 2.
Mellanox (NIC: NDR400, 200 Gbit, 3,9 2.
100 Gbit)

NVIDIA (NIC: NDR400) 2,7 2.
Broadcom (NIC: 100 Gbit, 200 Gbit) 2,7 2.
Broadcom (NIC: 100 Gbit, 200 Gbit) 3,9 2.
Marvell (HBA: FC64, FC32) 3,9 2.
Marvell (HBA: FC32) 2,7 2.
Emulex (HBA: FC64, FC32) 3,9 2.
Emulex (HBA: FC64, FC32) 2,7 2.
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Tabelle 77. RC 5: R1b+R2b+R3b+R4b+R5e

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Foxconn (BOSS-N1)

6.

1.

Foxconn (PERC H965i, H365i, H975i FRNT, | Intern 1.
DCMHS)

Foxconn (PERC H965e, HBA465e ADPT) 2,3,4,7,8,9 6.
Broadcom (OCP: 1 Gbit, 10 Gbit, 25 Gbit, 10. 1.
100 Gbit, 200 Gbit)

Intel (OCP: 1 Gbit, 100 Gbit) 10. 1.
NVIDIA (NIC: NDR400) 2,3,4,7,8,9 6.
Broadcom (NIC: 100 Gbit, 200 Gbit) 2,3,4,7,8,9 6.
Marvell (HBA: FC64, FC32) 2,3,4,7,8,9 6.
Emulex (HBA: FC64, FC32) 2,3,4,7,8,9 6.

Tabelle 78. RC 7: R1a+R2b+R3a+R4b+R5a

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Foxconn (BOSS-N1)

6.

1.

Foxconn (PERC H965i, H365i FRNT, Intern 1.
DCMHS)

Foxconn (PERC H975i, FRNT, DCMHS) Intern 2.
Foxconn (PERC H965e, HBA465e ADPT) | 3, 9 2.
Broadcom (OCP: 1 Gbit, 10 Gbit, 25 Gbit, 10. 1.
100 Gbit, 200 Gbit)

Intel (OCP: 1 Gbit, 100 Gbit) 10. 1.
NVIDIA (NIC: NDR400) 3,9 2.
Broadcom (NIC: 100 Gbit, 200 Gbit) 3,9 2.
Marvell (HBA: FC64, FC32) 1,23,4,578,9 8.
Emulex (HBA: FC64) 2,3,4,7,8,9 8.
Smart Modular (CXL: type3) 1,2,7,8 4,

Tabelle 79. RC 8: R1b+R3e+R5b

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Foxconn (PERC H965i, H365i, ADPT)

7.

1.

Foxconn (PERC H965e, HBA465e ADPT) | 2,7 2.
Foxconn (BOSS-N1) 6. 1.
Foxconn (PERC H965i, FRNT, DCMHS) Intern 2.
Foxconn (PERC H365i, FRNT, DCMHS) Intern 1.
Foxconn (PERC H975i, FRNT, DCMHS) Intern 1.
Broadcom (OCP: 1 Gbit, 10 Gbit, 100 Gbit, |10, 4 2.
200 Gbit)

Intel (OCP: 1 Ghit, 10 Gbit) 10,4 2.
NVIDIA (NDR400) 2,7. 2.
Broadcom (NIC: 100 Gbit, 200 Gbit) 2,7 2.
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Tabelle 79. RC 8: R1b+R3e+R5b (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Marvell (HBA: FC64, FC32) 2,7 2.
Emulex (HBA: FC64) 2,7 2.

Entfernen der rickseitigen Erweiterungskarten-Riser

Voraussetzungen

1.

2.
3.
4

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte

1.

FUr die Riser 1, Riser 3 und Riser 5:

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
Entfernen Sie den Luftkanal.
. Trennen Sie gegebenenfalls alle angeschlossenen Kabel von der Erweiterungskarte oder der HPM-Platine.

a. Losen Sie die unverlierbaren Schrauben am Riser und am System.

b. Dricken Sie auf die blaue Freigabelasche auf dem Riser, halten Sie den Erweiterungskarten-Riser an den Randern und heben Sie
ihn aus der Anschlussvorrichtung auf der HPM-Platine.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 122. Entfernen des riickseitigen Erweiterungskarten-Risers 5
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Abbildung 123. Entfernen des riickseitigen Erweiterungskarten-Risers 3

Abbildung 124. Entfernen des riickseitigen Erweiterungskarten-Risers 1

2. FuUr ruckseitigen Riser 2:

a. Schieben Sie den Riegel in die entriegelte Position.
b. Halten Sie den Erweiterungskarten-Riser an den Randern fest und heben Sie ihn vom Riser-Anschluss auf der HPM-Platine ab.
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Abbildung 125. Entfernen des riickseitigen Erweiterungskarten-Risers 2

3. Fur rickseitigen Riser 4:
a. Ziehen Sie das Riser-Kabel von der HPM-Platine ab.
b. Halten Sie den Erweiterungskarten-Riser an den Randern fest und heben Sie ihn vom Riser-Anschluss auf der HPM-Platine ab.
s :

Abbildung 126. Entfernen des riickseitigen Erweiterungskarten-Risers 4

Nachste Schritte

1. Setzen Sie die ruckseitigen Erweiterungskarten-Riser wieder ein.

Installieren der rickseitigen Erweiterungskarten-Riser

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
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2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie den Luftkanal.
4. Falls zuvor entfernt, setzen Sie die Erweiterungskarten wieder in die rlickseitigen Erweiterungskarten-Riser ein.

@lANMERKUNG: Installieren Sie Riser 2 und Riser 4, bevor Sie Riser 1, Riser 3 und Riser 5 installieren.

VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle Gerate auf lhrem System, die nicht von
Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte Schaden
filhren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

Schritte

1. Fur rickseitigen Riser 4:

a.

b.

C.

Halten Sie den Erweiterungskarten-Riser an den Réndern oder den Griffstellen und richten Sie die Bohrungen auf dem
Erweiterungskarten-Riser auf die FUhrungen auf der HPM-Platine aus.

Senken Sie den Erweiterungskarten-Riser ab und driicken Sie auf die Griffstellen, bis der Erweiterungskarten-Riser vollstandig auf
der HPM-Platine einrastet.

Schlief3en Sie den Kabelanschluss des Risers an die HPM-Platine an.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 127. Installieren des riickseitigen Erweiterungskarten-Risers

>

D

2. Fur ruckseitigen Riser 2:

a.

b.

150

Halten Sie den Erweiterungskarten-Riser an den Randern oder den Griffstellen und richten Sie die Bohrungen auf dem
Erweiterungskarten-Riser auf die FUhrungen auf der HPM-Platine aus.

Senken Sie den Erweiterungskarten-Riser ab und driicken Sie auf die Griffstellen, bis der Erweiterungskarten-Riser vollstandig im
Anschluss auf der HPM-Platine einrastet.

Schieben Sie den Knopf in die verriegelte Position.
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Abbildung 128. Installieren des riickseitigen Erweiterungskarten-Risers 2

3. Fur die ruckseitigen Riser 1, Riser 3 und Riser 5:
a. Halten Sie den Erweiterungskarten-Riser an den Randern oder den Griffstellen und richten Sie die Bohrungen auf dem
Erweiterungskarten-Riser auf die FUhrungen auf der HPM-Platine aus.
b. Senken Sie den Erweiterungskarten-Riser ab und driicken Sie auf die Griffstellen, bis der Erweiterungskarten-Riser vollstandig im
Anschluss auf der HPM-Platine einrastet.
c. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben an den Risern und dem System an, falls vorhanden.

Abbildung 129. Installieren des Erweiterungskarten-Risers 1
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Abbildung 130. Installieren des riickseitigen Erweiterungskarten-Risers 3

Nachste Schritte

Abbildung 131. Installieren des riickseitigen Erweiterungskarten-Risers 5

1. Falls erforderlich, schlief3en Sie die Kabel wieder an die Erweiterungskarte oder die HPM-Platine an.
2. |Installieren Sie den Luftkanal.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Entfernen der GPU mit doppelter Breite

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
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2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.
3. Entfernen Sie die Luftstromverkleidung.
4. Trennen Sie gegebenenfalls alle angeschlossenen Kabel von der Erweiterungskarte oder der HPM-Platine.

Schritte

1.

Losen Sie die unverlierbaren Schrauben und driicken Sie auf die blaue Verriegelung, um Riser 5 oder Riser 1 zu l6sen und aus dem
System zu entfernen.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 132. Entfernen des Risers mit voller Bauldnge 5
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Abbildung 133. Entfernen des Risers 1 mit voller Baulédnge

2. Heben Sie das GPU-Gehause nach oben und entfernen Sie es aus dem System.

Abbildung 134. Entfernen des GPU-Kiihilgehduses

3. Drucken Sie die obere Abdeckung des GPU-Gehauses nach unten, bis sie einrastet.
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Abbildung 135. Installieren der oberen Abdeckung des GPU-Gehauses

4. Senken Sie die GPU-Gehauseplatzhalter in das GPU-Gehause ab, bis es einrastet.

Abbildung 136. Installieren des GPU-Kiihigehduseplatzhalters

Nachste Schritte

1. Setzen Sie die rickseitigen Erweiterungskarten-Riser wieder ein.
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Einbauen der GPU mit doppelter Breite

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

3. Entfernen Sie die Luftstromverkleidung.

4. Falls zuvor entfernt, setzen Sie die Erweiterungskarten wieder in die riickseitigen Erweiterungskarten-Riser ein.

®| ANMERKUNG: Installieren Sie Riser 2 und Riser 4, bevor Sie Riser 1, Riser 3 und Riser 5 installieren.

VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle Gerate auf lhrem System, die nicht von
Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte Schaden
fithren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

Schritte

1. Dricken Sie auf die beiden Verriegelungen und entfernen Sie die obere Abdeckung des GPU-Gehé&uses.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 137. Entfernen der oberen Abdeckung des GPU-Gehduses

2. Heben Sie die GPU-Gehauseplatzhalter an und entfernen Sie sie.

156 Installieren und Entfernen von Systemkomponenten



Abbildung 138. Entfernen des GPU-Gehduseplatzhalters.

3. Senken Sie das Lufterportal in Richtung des Systems ab und driicken Sie die blauen Verriegelungen nach unten, um es zu befestigen.

I

Abbildung 139. Installieren des Liifterportals

4. Richten Sie das GPU-Gehause an beiden seitlichen Graben des Systems aus und driicken Sie es nach unten, um es zu befestigen.
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Abbildung 140. Installieren des GPU-Gehé&uses

B. Richten Sie den Riser 1 oder 5 an den Fuhrungsstiften am Gehause aus. Senken Sie sie zum Geh&use hin ab und ziehen Sie die
unverlierbaren Schrauben fest, um sie zu befestigen.

®| ANMERKUNG: zur GPU-Installationfinden Sie unter Installieren der Erweiterungskarte im Abschnitt Erweiterungskarten-Riser

Abbildung 141. Installieren des Risers mit voller Bauldnge 1
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Abbildung 142. Installieren des Risers mit voller Bauldnge 5

Nachste Schritte

1. Falls erforderlich, schlief3en Sie die Kabel wieder an die Erweiterungskarte oder die HPM-Platine an. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt Kabelfuhrung.

2. Installieren Sie den Luftkanal.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Entfernen einer Erweiterungskarte aus dem Erweiterungskarten-
Riser

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

4. Trennen Sie gegebenenfalls alle angeschlossenen Kabel von der Erweiterungskarte.

5. Entfernen Sie den ruckseitigen Erweiterungskarten-Riser.

Schritte
1. Entfernen der Erweiterungskarte aus der Riser 1a-, 1la_DWFH-, 1b-, 3b-, 3e-, 3a-, ba-, bb- und Se-Karte:

@lANMERKUNG: Die Schritte zum Entfernen der Erweiterungskarte aus diesen Risern sind identisch.
a. Kippen Sie den Ruckhalteriegel der Erweiterungskarte, um ihn zu 6ffnen.

b. Ziehen Sie am Kartenhalter, bevor Sie die Karte aus dem Riser entfernen.
c. Fassen Sie die Erweiterungskarte an den Kanten an und ziehen Sie die Karte aus dem Riser.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 143. Entfernen einer Erweiterungskarte mit flachem Profil aus dem riickseitigen Erweiterungskarten-Riser

Abbildung 144. Entfernen der GPU-Karte aus Riser 1a_DWFH

d. Wenn die Erweiterungskarte nicht wieder in den Riser eingesetzt werden soll, setzen Sie ein Abdeckblech ein und schlief3en Sie den
Kartenhalter an beiden Seiten des Risers.

ANMERKUNG: Der Einbau eines Abdeckblechs Uber einem leeren Erweiterungskartensteckplatz ist erforderlich, damit die
FCC-Bestimmungen beziglich der Funkentstérung eingehalten werden. Das Abdeckblech hélt auch Staub und Schmutz vom
System fern und hilft, die korrekte Kihlung und den Luftstrom innerhalb des Systems aufrechtzuerhalten.
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Abbildung 145. Einsetzen des Abdeckblechs

2. OCP-NIC-Karte von Riser 3e:
a. Drucken und entfernen Sie die Verriegelung der Abdeckung vom Riser.

Abbildung 146. Entfernen einer OCP-NIC-Abdeckung von Riser 3e

b. Offnen Sie die blaue Verriegelung, um die OCP-NIC-Karte zu l6sen.
c. Schieben Sie die OCP-NIC-Karte vom hinteren Ende des Risers weg heraus.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 147. Entfernen einer OCP-NIC-Karte aus Riser 3e

3. Entfernen der Erweiterungskarte aus Riser 2a, 2b und 4a:

®| ANMERKUNG: Die Schritte zum Entfernen der Erweiterungskarte aus diesen Risern sind identisch.

a. Schlief3en Sie die Verriegelungen des Kartenhalters an beiden Enden des Risers.
b. Fassen Sie die Erweiterungskarte an den Kanten an und ziehen Sie die Karte aus dem Riser.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 148. Entfernen einer Erweiterungskarte aus dem Riser

¢. Wenn die Erweiterungskarte nicht wieder in den Riser eingesetzt werden soll, setzen Sie ein Abdeckblech ein und schlief3en Sie den
Kartenhalter an beiden Seiten des Risers.

ANMERKUNG: Der Einbau eines Abdeckblechs Uber einem leeren Erweiterungskartensteckplatz ist erforderlich, damit die
FCC-Bestimmungen beziglich der Funkentstérung eingehalten werden. Das Abdeckblech héalt auch Staub und Schmutz vom
System fern und hilft, die korrekte Kihlung und den Luftstrom innerhalb des Systems aufrechtzuerhalten.
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Abbildung 149. Einsetzen des Abdeckblechs

4. Entfernen der Erweiterungskarte mit flachem Profil aus Riser 4b:
a. Heben Sie die Verriegelungen an und schieben Sie die Kartenhalterung aus dem Riser.

Abbildung 150. Entfernen des Kartenhalters aus Riser 4b
b. Schlief3en Sie die Verriegelungen des Kartenhalters an beiden Enden des Risers.

c. Fassen Sie die Erweiterungskarte an den Kanten an und ziehen Sie die Karte aus dem Riser.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 151. Entfernen der Erweiterungskarte mit flachem Profil aus Riser 4b

d. Wenn die Erweiterungskarte nicht wieder in den Riser eingesetzt werden soll, setzen Sie ein Abdeckblech oder einen PCle-
Platzhalter ein und schlief3en Sie den Kartenhalter an beiden Seiten des Risers.

@ ANMERKUNG: Ein PCle-Platzhalter muss in Riser 4b eingesetzt werden, um den Luftstrom fur die hintere OCP-NIC-Karte
auszugleichen.

ANMERKUNG: Der Einbau eines Abdeckblechs Uber einem leeren Erweiterungskartensteckplatz ist erforderlich, damit die
FCC-Bestimmungen beziiglich der Funkentstérung eingehalten werden. Das Abdeckblech hélt auch Staub und Schmutz vom
System fern und hilft, die korrekte Kihlung und den Luftstrom innerhalb des Systems aufrechtzuerhalten.

Abbildung 152. Einsetzen des Abdeckblechs
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Abbildung 153. Einsetzen des PCle-Platzhalters

Nachste Schritte

1. Falls zutreffend, installieren Sie eine Erweiterungskarte im Erweiterungskarten-Riser.

Installieren einer Erweiterungskarte im Erweiterungskarten-Riser

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

4. Trennen Sie gegebenenfalls alle angeschlossenen Kabel von der Erweiterungskarte.

B. Entfernen Sie den rlckseitigen Erweiterungskarten-Riser.

6. Wenn Sie eine neue Erweiterungskarte installieren, packen Sie diese aus und bereiten Sie die Karte fir die Installation vor.

®| ANMERKUNG: Anweisungen dazu finden Sie in der Dokumentation, die mit der Karte geliefert wurde.

VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle Gerate auf lhrem System, die nicht von
Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte Schaden
filhren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

Schritte
1. Installieren einer Erweiterungskarte in Riser 4b:
a. Kippen Sie den Kartenhalter an beiden Enden und schieben Sie das Abdeckblech oder den PCle-Platzhalter aus dem Riser heraus.

@ ANMERKUNG: Bewahren Sie das Abdeckblech oder den PCle-Platzhalter fur den zukinftigen Gebrauch auf. Fir leere
Erweiterungskartensteckplatze sind Abdeckbleche oder PCle-Platzhalter erforderlich, um die FCC-Bestimmungen (Federal
Communications Commission) einzuhalten. Der Platzhalter hélt auch Staub und Schmutz vom System fern und hilft, die
korrekte Kihlung und den Luftstrom innerhalb des Systems aufrechtzuerhalten.

Installieren und Entfernen von Systemkomponenten 165



g

()

Abbildung 154. Entfernen des Abdeckblechs
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Abbildung 155. Entfernen des PCle-Platzhalters
b. Fassen Sie die Karte an den Kanten an und richten Sie die Karte am Anschluss auf dem Riser aus.

c. Setzen Sie die Karte fest in den Erweiterungskartenanschluss ein, bis sie einrastet.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 156. Einsetzen einer Erweiterungskarte in den Riser 4b

d. Richten Sie die Kartenhalterfihrungen aus und schieben Sie sie in die Steckplétze auf dem Riser, bis sie einrasten.
e. Schlief3en Sie die Verriegelungen der Kartenhalterung an beiden Enden des Risers.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz
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Abbildung 157. Installieren einer Erweiterungskarte in den Riser 4b

2. |Installieren einer Erweiterungskarte in Riser 2a, 2b und 4a:
®| ANMERKUNG: Die Schritte zum Installieren der Erweiterungskarte in diesen Risern sind identisch.

a. Kippen Sie den Kartenhalter an beiden Enden und schieben Sie das Abdeckblech aus dem Riser heraus.

ANMERKUNG: Bewahren Sie das Abdeckblech fir den zuklinftigen Gebrauch auf. FUr leere Erweiterungskartensteckplatze
sind Abdeckbleche erforderlich, um die FCC-Bestimmungen (Federal Communications Commission) einzuhalten. Der

Platzhalter hélt auch Staub und Schmutz vom System fern und hilft, die korrekte Kuhlung und den Luftstrom innerhalb
des Systems aufrechtzuerhalten.
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Abbildung 158. Entfernen des Abdeckblechs

b. Fassen Sie die Karte an den Kanten an und richten Sie die Karte am Anschluss auf dem Riser aus.
Setzen Sie die Karte fest in den Erweiterungskartenanschluss ein, bis sie einrastet.
d. Schlief3en Sie die Verriegelungen der Kartenhalterung an beiden Enden des Risers.
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Abbildung 159. Einsetzen einer Erweiterungskarte in den Erweiterungskarten-Riser 2

e. Richten Sie den Kartenhalter aus und driicken Sie ihn in den Steckplatz auf dem Riser, bis er einrastet.
3. Installieren einer Erweiterungskarte in Riser 1a-, 1la_DWFH-, 1b-, 3b-, 3e-, 3a-, ba-, 5b- und Se-Karten:

@lANMERKUNG: Die Schritte zum Installieren der Erweiterungskarte in diesen Risern sind identisch.

a. Kippen Sie den Kartenhalter und schieben Sie das Abdeckblech aus dem Riser.
ANMERKUNG: Bewahren Sie das Abdeckblech fir den zuklinftigen Gebrauch auf. FUr leere Erweiterungskartensteckplatze
sind Abdeckbleche erforderlich, um die FCC-Bestimmungen (Federal Communications Commission) einzuhalten. Der
Platzhalter halt auch Staub und Schmutz vom System fern und hilft, die korrekte Kiihlung und den Luftstrom innerhalb
des Systems aufrechtzuerhalten.
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Abbildung 160. Entfernen des Abdeckblechs

Kippen Sie den Ruckhalteriegel der Erweiterungskarte, um ihn zu 6ffnen.

Fassen Sie die Karte an den Kanten an und richten Sie die Karte am Anschluss auf dem Riser aus.
Setzen Sie die Karte fest in den Erweiterungskartenanschluss ein, bis sie einrastet.

Kippen Sie den Ruckhalteriegel der Erweiterungskarte, um ihn zu schlief3en.

Dricken Sie auf den Kartenhalter, um die Karte im Riser zu halten.

co Q0o

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 161. Installieren einer Erweiterungskarte mit flachem Profil in den Riser
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Abbildung 162. Installieren der GPU in Riser 1Ta_DWFH

4. OCP-NIC-Karte in Riser 3e:

a.

b.
C.
d

e.

170

Offnen Sie die blaue Verriegelung am Riser.

Setzen Sie die OCP-NIC-Karte in den Riser-Steckplatz.

Schieben Sie die OCP-NIC-Karte hinein, bis sie mit dem Anschluss auf dem Riser verbunden ist.
Schlief3en Sie die blaue Verriegelung, um die OCP-NIC-Karte im Riser zu verriegeln.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 163. Einsetzen einer OCP-NIC-Karte in Riser 3e

Richten Sie Verriegelung der Abdeckung mit dem Riser aus und setzen Sie sie ein.
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Abbildung 164. Einsetzen einer OCP-NIC-Abdeckung in Riser 3e

Nachste Schritte

Schlief3en Sie gegebenenfalls die Kabel an die Erweiterungskarte an.

Installieren Sie die rlckseitigen Erweiterungskarten-Riser.

Falls entfernt: Installieren Sie den Luftkanal.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

Installieren Sie alle erforderlichen Geratetreiber fur die Karte, wie in der Dokumentation der Karte beschrieben.

S IF NSRS

Entfernen der Platzhalter fiir den Erweiterungskarten-Riser

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Schritte

1. Losen Sie die unverlierbaren Schrauben an den Riser-Platzhaltern und am Systemgehéuse.
2. Halten Sie die Riser-Platzhalter der Erweiterungskarten an den Kanten und heben Sie sie aus dem System heraus.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 165. Entfernen des Platzhalters fiir den riickseitigen Erweiterungskarten-Riser 1

é

Riser 3

Abbildung 166. Entfernen des Platzhalters fiir den riickseitigen Erweiterungskarten-
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Abbildung 168. Entfernen des Platzhalters fiir die Erweiterungskarten-Riser 4 und 2

Nachste Schritte

1. Ersetzen Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.

Installieren der Platzhalter fur Erweiterungskarten-Riser

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Schritte

1. Halten Sie die Kanten fest und richten Sie die Bohrungen auf den Erweiterungskarten-Riser-Platzhaltern auf die Fihrungen am System
aus.
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2. Senken Sie die Platzhalter fir den Erweiterungskarten-Riser ab.
3. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben an den Riser-Modulen und dem System fest.

Abbildung 170. Installieren des Platzhalters fiir den riickseitigen Erweiterungskarten-Riser 5
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Abbildung 172. Installieren des Platzhalters fiir den riickseitigen Erweiterungskarten-Riser 1

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

M.2-SSD-Modul

Entfernen des M.2 NVMe-SSD-Moduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
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Schritte

1. Ziehen und heben Sie den Ruckhalteriegel des BOSS-N1-Kartentrégers, um ihn zu 6ffnen.
2. Schieben Sie den BOSS-N1-Kartentréger heraus.

(2)

Abbildung 173. Entfernen des BOSS-N1-Kartentragers

3. Losen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Gréf3e 1 die unverlierbaren Schrauben, mit denen die obere Abdeckung des
BOSS-N1-Kartentragers befestigt ist.

@ ANMERKUNG: Befolgen Sie den Ablauf zum L&sen der unverlierbaren Schrauben. Lésen Sie zuerst die Schraube am
Anschlussende und dann die Schraube am vorderen Griffende.

Abbildung 174. Lésen der unverlierbaren Schrauben der oberen Abdeckung

4. Kippen Sie die obere Abdeckung von der Seite und heben Sie sie aus dem BOSS-N1-Kartentréger.
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Abbildung 175. Entfernen der oberen Abdeckung

B. Heben Sie das M.2 NVMe-SSD-Modul an, um es vom BOSS-N1-Kartentrdgeranschluss zu trennen.

Abbildung 176. Entfernen des M.2 NVMe-SSD-Moduls

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen zum Austausch des Warmeleitpads und des BOSS-N1-Kartentragers finden Sie unter
PowerEdge-Handbucher > Rack-Server > PowerEdgeR7725Dieses Produkt auswahlen > Dokumentation > Handbiicher
und Dokumente > Technisches Datenblatt zur Installation und zum Austausch von BOSS-N1 DC-MHS M.2 NVMe-
SSD-Karten.

Nachste Schritte
1. Setzen Sie das M.2 NVMe-SSD-Modul wieder ein.

Einbauen des M.2-NVMe-SSD-Moduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Bringen Sie die Warmeleitpads auf der oberen und unteren Abdeckung des BOSS-N1-Kartentrégers wieder an, wenn Sie das M.2
NVMe-SSD-Modul austauschen.
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@ ANMERKUNG: Weitere Informationen zum Austausch des Warmeleitpads und des BOSS-N1-Kartentragers finden Sie unter
PowerEdge-Handblcher > Rack-Server > PowerEdgeR7725Dieses Produkt auswahlen > Dokumentation > Handbiicher

und Dokumente > Technisches Datenblatt zur Installation und zum Austausch von BOSS-N1 DC-MHS M.2 NVMe-
SSD-Karten.

Schritte

1. Richten Sie das M.2-NVMe-SSD-Modul schrég am Anschluss des BOSS-N1-Kartentrégers aus.
2. Setzen Sie das M.2-NVMe-SSD-Modul ein, bis es fest im Anschluss des BOSS-N1-Kartentragers sitzt.

@lANMERKUNG: Dricken Sie auf die M.2 NVMe-SSD-Karte, bis sie am Warmeleitpad haftet.

Abbildung 177. Einbauen des M.2-NVMe-SSD-Moduls

3. Richten Sie den Haken fUr die obere Abdeckung schrég aus und setzen Sie ihn in den Steckplatz an der unteren Abdeckung des
BOSS-N1-Kartentragers ein.

4. Drucken Sie auf die gegenUberliegende Seite der oberen Abdeckung, bis sie fest sitzt.

Abbildung 178. Anbringen der oberen Abdeckung

B. Ziehen Sie mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers der Gréf3e 1 die unverlierbaren Schrauben an der oberen Abdeckung des
BOSS-N1-Kartentragers fest.

@ ANMERKUNG: Befolgen Sie den Ablauf zum Festziehen der unverlierbaren Schrauben. Ziehen Sie zuerst die Schraube am
vorderen Griffende und dann die Schraube am Anschlussende fest.
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Abbildung 179. Festziehen der unverlierbaren Schrauben der oberen Abdeckung

6. Schieben Sie den BOSS-N1-Kartentrager in den BOSS-N1-Modulsteckplatz.
7. Schlief3en Sie den Ruckhalteriegel des BOSS-N1-Kartentréagers, bis der Tréger einrastet.

) @l\

Abbildung 180. Installieren des BOSS-N1-Kartentréagers

Optionales BOSS-N1-DC-MHS-Modul

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Entfernen des Platzhalters fiir den BOSS-N1-DC-MHS-Controller

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte
Drticken Sie auf den Platzhalter fur den BOSS-N1-Kartentrager und ziehen Sie ihn aus dem BOSS-N1-Controller.
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Abbildung 181. Entfernen des BOSS-N1-Kartentréagerplatzhalters

Nachste Schritte
1. Setzen Sie den Platzhalter flr den BOSS-N1 DC-MHS-Controller wieder ein oder installieren Sie den BOSS-N1 DC-MHS-Controller.

Installieren des Platzhalters fiir den BOSS-N1-DC-MHS-Controller

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte

Richten Sie den Platzhalter am BOSS-N1-Controllerschacht aus und schieben Sie ihn in den Schacht, bis er horbar einrastet.

»

Abbildung 182. Installieren des BOSS-N1-Kartentragerplatzhalters

Entfernen des hinteren BOSS-N1 DC-MHS-Controllers

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser oder entfernen Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.
4. Entfernen Sie das M.2 NVMe-SSD-Modul.

Schritte

1. Offnen Sie die blaue Verriegelung, um den BOSS-N1 DC-MHS-Controller zu 6sen.

2. Schieben Sie den BOSS-N1-DC-MHS-Controller in Richtung Ruckseite des Systems, um es vom Anschluss auf der HPM-Platine zu
trennen.

3. Schieben Sie den BOSS-N1 DC-MHS-Controller aus dem Steckplatz im System.
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Abbildung 183. Entfernen des hinteren BOSS-N1 DC-MHS-Controllers

4. Wenn Sie nicht beabsichtigen, die BOSS-N1 DC-MHS-Controllerkarte auszutauschen, installieren Sie ein Abdeckblech.

Abbildung 184. Einsetzen des Abdeckblechs

Nachste Schritte
1. Setzen Sie den BOSS-N1 DC-MHS-Controller wieder ein.
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Installieren des riickseitigen BOSS-N1 DC-MHS-Controllers

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser oder entfernen Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.
4. Entfernen Sie das M.2 NVMe-SSD-Modul.

Schritte
1. Entfernen Sie gegebenenfalls das Abdeckblech.

ANMERKUNG: Bewahren Sie das Abdeckblech fir den zukinftigen Gebrauch auf. Fur leere Erweiterungskartensteckplatzen
sind Abdeckbleche erforderlich, um die FCC-Bestimmungen (Federal Communications Commission) einzuhalten. Die
Abdeckungen halten auch Staub und Schmutz vom System fern und helfen, die korrekte Kihlung und den Luftstrom innerhalb
des Systems aufrechtzuerhalten.

Abbildung 185. Entfernen des Abdeckblechs

Offnen Sie die blaue Verriegelung auf der HPM-Platine.

Schieben Sie den BOSS-N1 DC-MHS-Controller in den Steckplatz im Server.

Schieben Sie den BOSS-N1-DC-MHS-Controller hinein, bis er mit dem Anschluss auf der HPM-Platine verbunden ist.
Schlief3en Sie die blaue Verriegelung, um den BOSS-N1 DC-MHS-Controller am Server zu verriegeln.

oA N

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 186. Installieren des BOSS-N1 DC-MHS-Controllers

Nachste Schritte

1. Installieren Sie das M.2-NVMe-SSD-Modul.
2. |Installieren Sie den Erweiterungskarten-Riser oder installieren Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.
3. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

Optionale OCP-NIC-Karte

Entfernen der OCP-NIC-Karte

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

4. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser oder entfernen Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.

Schritte

1. Offnen Sie die blaue Verriegelung, um die OCP-NIC-Karte zu l&sen.
2. Schieben Sie die OCP-NIC-Karte in Richtung Ruckseite des Systems, um sie vom Anschluss auf der HPM-Platine zu trennen.
3. Schieben Sie die OCP-NIC-Karte aus dem Steckplatz im System.
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Abbildung 187. Entfernen der OCP-NIC-Karte

4. Wenn die OCP-NIC-Karte nicht ausgetauscht wieder eingesetzt wird, bringen Sie ein Abdeckblech an.
ANMERKUNG: Der Einbau eines Abdeckblechs Uber einem leeren Erweiterungskartensteckplatz ist erforderlich, damit die
FCC-Bestimmungen beziglich der Funkentstérung eingehalten werden. Die Abdeckungen halten auch Staub und Schmutz vom
System fern und helfen, die korrekte Kihlung und den Luftstrom innerhalb des Systems aufrechtzuerhalten.

Abbildung 188. Einsetzen des Abdeckblechs

Nachste Schritte
1. Setzen Sie die OCP-NIC-Karte wieder ein.
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Installieren der OCP-NIC-Karte

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

4. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser oder entfernen Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.
VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle Gerate auf lhrem System, die nicht von
Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte Schéaden
fithren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

Schritte

1. Entfernen Sie gegebenenfalls das Abdeckblech.
ANMERKUNG: Bewahren Sie das Abdeckblech fir den zukiinftigen Gebrauch auf. Fr leere Erweiterungskartensteckplatzen
sind Abdeckbleche erforderlich, um die FCC-Bestimmungen (Federal Communications Commission) einzuhalten. Die

Abdeckungen halten auch Staub und Schmutz vom System fern und helfen, die korrekte Kiihlung und den Luftstrom innerhalb
des Systems aufrechtzuerhalten.

Abbildung 189. Entfernen des Abdeckblechs

Offnen Sie die blaue Verriegelung auf der HPM-Platine.

Schieben Sie die OCP-NIC-Karte in den Steckplatz im System.

Schieben Sie die OCP-NIC-Karte hinein, bis sie mit dem Anschluss auf der HPM-Platine verbunden ist.
Schlief3en Sie die blaue Verriegelung, um die OCP-NIC-Karte im System zu verriegeln.

o hoN

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 190. Installieren der OCP-NIC-Karte

Nachste Schritte

1. Installieren Sie den Erweiterungskarten-Riser oder installieren Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter
2. Wenn entfernt: Installieren Sie den Luftkanal.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

DC-SCM (Data Center Secure Control Module)

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Entfernen der DC-SCM-Platine

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

3. Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

4. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser oder entfernen Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter. .

@l ANMERKUNG: Trennen Sie das Attic-Kabel, siehe Abschnitt Kabelfihrung.

Schritte

1. Offnen Sie die blaue Verriegelung, um die DC-SCM-Platine zu I6sen.
2. Schieben Sie die DC-SCM-Platine in Richtung der Riickseite des Systems, um sie vom Anschluss auf der HPM-Platine zu trennen.
3. Schieben Sie die DC-SCM-Platine aus dem Steckplatz im System.
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Abbildung 191. Entfernen der DC-SCM-Platine

Nachste Schritte

@ ANMERKUNG: Wenn eine neue DC-SCM-Platine eingebaut wird, muss die Attic-Platine von der vorhandenen DC-SCM-Platine
entfernt und auf der neuen Platine eingesetzt werden.

1. Entfernen Sie die Attic-Karte.
2. Setzen Sie die DC-SCM-Platine wieder ein.

Installieren der DC-SCM-Platine

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

3. Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

4. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser oder entfernen Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.
5. Entfernen Sie die Attic-Platine.

@l ANMERKUNG: Trennen Sie das Attic-Kabel, siehe Abschnitt Kabelfihrung.

VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle Gerate auf lhrem System, die nicht von
Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte Schaden
fithren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

Schritte

Offnen Sie die blaue Verriegelung auf der HPM-Platine.

Schieben Sie die DC-SCM-Platine in den Steckplatz im System.

Schieben Sie die DC-SCM-Platine hinein, bis sie mit dem Anschluss auf der HPM-Platine verbunden ist.
Schlief3en Sie die blaue Verriegelung, um die DC-SCM-Platine im System zu verriegeln.

FNE NN

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 192. Installieren der DC-SCM-Platine

Nachste Schritte

1. Installieren Sie die Attic-Platine.

@lANMERKUNG: Schlief3en Sie das Attic-Kabel an, siehe Abschnitt Kabelfiihrung.

Installieren Sie den Erweiterungskarten-Riser oder installieren Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.
Falls entfernt: Installieren Sie den Luftkanal.

Schalten Sie das System ein.

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausfihren:

a. Verwenden Sie die Funktion ,Easy Restore”, um das BIOS und das Service-Tag wiederherzustellen. Siehe Abschnitt
Wiederherstellen des Systems mithilfe von Easy Restore.

b. Geben Sie die Service-Tag-Nummer manuell ein, wenn sie nicht im Backup-Flash-Gerat gesichert wurde. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt Manuelles Aktualisieren der Service-Tag-Nummer Uber das System-Setup.

c. Aktualisieren Sie die BIOS- und iDRAC-Versionen, die Diagnose und das Betriebssystemtreiberpaket und den
Betriebssystemsammiler.

d. Aktivieren Sie erneut das Trusted Platform Module (TPM). Siehe Abschnitt Initialisieren des Trusted Platform Module.
6. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

oA NN

Attic-Platine

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Entfernen der Attic-Platine

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

4. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser oder entfernen Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.
5. Entfernen Sie die DC-SCM-Platine.
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@l ANMERKUNG: Trennen Sie das Attic-Kabel, siehe Abschnitt Kabelfihrung.

Schritte

1. Losen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Groéf3e 1 die unverlierbaren Schrauben, mit denen die Attic-Platine an der
DC-SCM-Platine befestigt ist.

2. Neigen und heben Sie die Attic-Platine aus den DC-SCM-Fuhrungen.

Abbildung 193. Entfernen der Attic-Platine

Nachste Schritte

1. Setzen Sie die Attic-Platine wieder ein.

Installieren der Attic-Platine

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

4. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser oder entfernen Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.
5. Entfernen Sie die DC-SCM-Platine.

@l ANMERKUNG: Trennen Sie das Attic-Kabel, siehe Abschnitt Kabelfihrung.

VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle Gerate auf lhrem System, die nicht von

Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte Schaden
filhren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

Schritte

1. Richten Sie die Attic-Platine schrég an den Fuhrungen der DC-SCM-Platine aus.
2. Schieben Sie die Attic-Platine hinein, bis sie mit dem Anschluss auf der DC-SCM-Platine verbunden ist.
3. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Gréf3e 1 fest.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 194. Installieren der Attic-Platine

Nachste Schritte
1. Installieren Sie die DC-SCM-Platine.

@lANMERKUNG: Schlieen Sie das Attic-Kabel an, siehe Abschnitt Kabelfiihrung.

2. Installieren Sie den Erweiterungskarten-Riser oder installieren Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.
8. Wenn entfernt: Installieren Sie den Luftkanal.
4. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Wiederherstellung des Systems mithilfe der Easy-Restore-Funktion

Die Easy Restore-Funktion stellt das Service-Tag des Servers und die BIOS-Konfigurationsdaten nach dem Austausch des Datacenter
Secure Control Module (DC-SCM) wieder her. Systemkonfigurationsdaten werden automatisch auf einem Backup-Flash-Gerat innerhalb
des Systems gespeichert. Wenn das BIOS wahrend des Serverstarts ein neues DC-SCM erkennt, fordert das System den/die Nutzerin
auf, die Konfigurationsdaten des Backupsystems wiederherzustellen.

Info UGiber diese Aufgabe

Wenn das DC-SCM zum ersten Mal gestartet wird, wird ein Bildschirm mit den Einstellungen angezeigt, die wiederhergestellt werden
kdnnen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der verfligbaren Optionen/Schritte:

Schritte

1. Dricken Sie Y, um die Systemkonfigurationsdaten wiederherzustellen.
2. Um die Wiederherstellung fur diesen Start zu Uberspringen, driicken Sie N
3. Rufen Sie das BIOS-Setup auf, um die Service-Tag-Nummer manuell wiederherzustellen, indem Sie F2 driicken
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New sustem board detected. The previous system content is detected and
can be restored:

BIOSConfiguration.................... Available
s I-I.J|||{-'i|']|11.,!1i\|||..... s assrsssereseea Tatlable
Servicelag

! to restore m content as above (recommended)
s N to skip re e for thi: ot
55 F2 to enter BIOS Setup to manually restore Service Tag

D&A L Technologies

Abbildung 195. Easy Restore (Einfache Wiederherstellung)

Manuelles Aktualisieren der Service-Tag-Nummer

Falls nach einem Austausch der HPM-Platine die einfache Wiederherstellung Uber ,Easy Restore” fehlschlagt, fihren Sie das nachfolgende
Verfahren aus, um die Service-Tag-Nummer manuell Uber System-Setup einzugeben.

Info Uber diese Aufgabe

Wenn Sie das System-Service-Tag kennen, verwenden Sie zur Eingabe der Service-Tag-Nummer das MenU System Setup.

Schritte

1.

2.
3.
4

Schalten Sie das System ein.

Drlcken Sie zum Aufrufen des System Setup (System-Setup) die Taste F2.

Klicken Sie auf Service Tag Settings (Service-Tag-Einstellungen).

Geben Sie die Service-Tag-Nummer ein.
ANMERKUNG: Sie kdnnen die Service-Tag-Nummer nur eingeben, wenn das Feld Service Tag (Service-Tag-Nummer) leer ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Service-Tag-Nummer eingeben. Nachdem Sie die Service-Tag-Nummer eingegeben haben,

kann sie nicht mehr aktualisiert oder gedndert werden. Eine falsch eingegebene Service-Tag-Nummer flhrt zum Austausch der
HPM-Platine.

Klicken Sie auf OK.
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Optionaler interner USB-Port

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Ersetzen der optionalen internen USB-Karte

Voraussetzungen

VORSICHT: Um Stérungen mit anderen Komponenten im Server zu vermeiden, betragt die maximal zuldssige Léange der
USB-Karte 31,32 mm.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

4. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser oder entfernen Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.
Schritte

1. Suchen Sie die USB-Karte auf der HPM-Platine.
Informationen zur Position des USB-Ports finden Sie im Abschnitt HPM-Platinenanschltisse.
2. Heben Sie die interne USB-Karte an, um sie vom Anschluss auf der HPM-Platine zu trennen.

= L

Abbildung 196. Entfernen des internen USB-Sticks

3. Setzen Sie die Ersatz-USB-Karte in den entsprechenden Anschluss auf der HPM-Platine ein.
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Abbildung 197. Installieren des internen USB-Sticks

Nachste Schritte

Setzen Sie die Erweiterungskarten-Riser wieder ein, falls Sie sie entfernt haben.
Wenn entfernt: Installieren Sie den Luftkanal.
Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Drucken Sie wéhrend des Startvorgangs die Taste F2, um das System Setup aufzurufen, und Uberprifen Sie, ob das System den
USB-Speicherschlussel erkennt.

Ao e

Systembatterie

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Austauschen der Systembatterie

Voraussetzungen

A WARNUNG: Bei falschem Einbau einer neuen Batterie besteht Explosionsgefahr. Wechseln Sie die Batterie nur
durch denselben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ aus. Leere Batterien sind gemaf3 den
Herstelleranweisungen zu entsorgen. Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitshinweisen, die mit dem
System geliefert wurden.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

4. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

Schritte

1. Halten Sie die Verriegelung des Akkusockels gedrickt, damit der Akku herauskommt.

@lANMERKUNG: Wenn der Akku nicht heraus springt, heben Sie ihn aus dem Sockel.
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Abbildung 198. Entfernen der Systembatterie

2. Um eine neue Systembatterie einzusetzen, halten Sie die Batterie mit dem positiven Pol schrag nach oben und schieben Sie sie unter
den Batteriesockelriegel.

3. Dricken Sie die Batterie in den Anschluss, bis sie einrastet.

Abbildung 199. Installieren der Systembatterie

Nachste Schritte

Installieren Sie die Erweiterungskarten-Riser.

Falls zutreffend, verbinden Sie die Kabel mit einer Erweiterungskarte bzw. mehreren Erweiterungskarten.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Vergewissern Sie sich, dass die Batterie ordnungsgemaf funktioniert, indem Sie die folgenden Schritte durchfihren:
a. Rufen Sie das System-Setup wahrend des Startvorgangs durch Drticken von F2 auf.

Ao e
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b. Geben Sie im System-Setup in den Feldern Uhrzeit und Datum das richtige Datum und die richtige Uhrzeit ein.

Klicken Sie auf Exit, um das System-Setup zu beenden.

d. Um die neu installierte Batterie zu testen, Uberprifen Sie die Uhrzeit und das Datum mindestens eine Stunde nach dem Einsetzen
der Batterie.

e. Rufen Sie das System-Setup auf. Wenn Datum und Uhrzeit immer noch falsch sind, lesen Sie den Abschnitt Wie Sie Hilfe
bekommen.

o

Schutzschalter

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Entfernen des Eingriffschaltermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.

3. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

@ ANMERKUNG: Notieren Sie sich die Kabelfuhrung, wahrend Sie das Kabel von der HPM-Platine 16sen. Sie mUssen das Kabel spater
wieder korrekt verlegen, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

Schritte

1. Losen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Grof3e 1 die Schrauben am Eingriffsschaltermodul.
2. Trennen Sie das Kabel des Eingriffschalters und das Dongle-Kabel.

@ ANMERKUNG: Das Kabel des Eingriffsschalters ist mit dem Dongle-Kabel verbunden, das wiederum mit der HPM-Platine
verbunden ist. Siehe den Abschnitt Kabelfuhrung.

3. Trennen Sie das Dongle-Kabel vom Anschluss auf der HPM-Platine.

@ ANMERKUNG: Trennen Sie das Kabel vom Eingriff-Schutzschalter und bewahren Sie es sicher auf, um es beim Austausch mit
dem neuen Eingriff-Schutzschalter zu verwenden.

4. Heben Sie das Eingriffsschaltermodul zusammen mit dem Dongle-Kabel aus dem System.

@ ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 200. Entfernen des Eingriffschaltermoduls

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das Schutzschaltermodul wieder ein.

Installieren des Schutzschaltermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.
3. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

Schritte

1. Richten Sie das Eingriffsschaltermodul aus und setzen Sie es in das System ein.
2. Ziehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 1 die Schrauben fest, mit denen das Eingriffsschaltermodul am System befestigt
ist.
3. Verbinden Sie das Dongle-Kabel mit dem Anschluss auf der HPM-Platine.
4. Schlief3en Sie das Dongle-Kabel wieder an den Anschluss auf der HPM-Platine an.
@ ANMERKUNG: Das Kabel des Eingriffsschalters ist mit dem Dongle-Kabel verbunden, das wiederum mit der HPM-Platine
verbunden ist. Siehe den Abschnitt Kabelfihrung.

ANMERKUNG: Achten Sie beim Verlegen des Kabels darauf, dass Sie es ordnungsgeméaf3 verlegen, um ein Einklemmen oder
Crimpen zu vermeiden.

®
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Abbildung 201. Installieren des Schutzschaltermoduls

Nachste Schritte

1. Installieren Sie den riickseitigen Erweiterungskarten-Riser.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Netzteil

Hot-Spare-Funktion

Das System unterstitzt die Hot-Spare-Funktion, die den mit der Netzteilredundanz verbundenen Strom-Overhead erheblich reduziert.

Wenn die Hot-Spare-Funktion aktiviert ist, wird eines der redundanten Netzteile in den Ruhemodus geschaltet. Das aktive

Netzteil unterstitzt 100 % der Systemlast und arbeitet daher mit hdherer Effizienz. Das Netzteil im Ruhezustand Uberwacht die
Ausgangsspannung des aktiven Netzteils. Wenn die Ausgangsspannung des aktiven Netzteils abfallt, kehrt das Netzteil im Ruhezustand in
einen aktiven Zustand zuruck.

Wenn ein Zustand, in dem beide Netzteile aktiv sind, effizienter ist als ein sich Ruhezustand befindliches Netzteil, kann das aktive Netzteil
auch ein sich im Ruhezustand befindliches Netzteil aktivieren.

Die Standard-Netzteileinstellungen lauten wie folgt:

e Wenn die Last am aktiven Netzteil auf Uber 50 % der Nennleistung ansteigt, wird das redundante Netzteil in den aktiven Zustand
geschaltet.

e Wenn die Last am aktiven Netzteil auf unter 20 % der Nennleistung abfallt, wird das redundante Netzteil in den Ruhezustand
geschaltet.

Die Hot-Spare-Funktion kann tber die iDRAC-Einstellungen konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie im iDRAC-
Benutzerhandbuch unter PowerEdge-Handbucher.
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Entfernen eines Netzteilplatzhalters

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte
Ziehen Sie den PSU-Platzhalter aus dem System.

A VORSICHT: Um eine ordnungsgemafle Kiihlung zu gewahrleisten, muss der Netzteilplatzhalter im zweiten
Netzeilschacht in einer nicht redundanten Konfiguration installiert sein. Entfernen Sie den Netzteilplatzhalter nur, wenn

Sie ein zweites Netzteil einsetzen.

Abbildung 203. Entfernen eines 73,5-mm-Netzteilplatzhalters

Nachste Schritte

1. Setzen Sie den Netzteilplatzhalter wieder ein oder installieren Sie das Netzteil.
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Installieren des Netzteilplatzhalters

Voraussetzungen
1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

@lANMERKUNG: Installieren Sie den Netzteilplatzhalter nur im zweiten Netzteilschacht.

2. Falls erforderlich, entfernen Sie das Netzteil.

Schritte

Richten Sie den Netzteilplatzhalter auf den Netzteilschacht aus und schieben Sie ihn in den Netzteilschacht, bis er einrastet.

@l ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass sich die obere Markierung auf dem Netzteilplatzhalter auf der Oberseite befindet.

Abbildung 205. Installieren des 73,5-mm-Netzteilplatzhalters
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Entfernen eines Netzteils

Voraussetzungen
|VORSICHT: Das System benétigt ein Netzteil (Power Supply Unit, PSU) fiir den Normalbetrieb.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
Trennen Sie das Netzkabel von der Stromquelle und der PSU, die Sie entfernen méchten.
Entfernen Sie das Kabel aus dem Riemen am Netzteilgriff.

Losen und heben oder entfernen Sie das Zubehdr des optionalen Kabelfiihrungsarms, falls dieses beim Entfernen des Netzteils im Weg
ist.

®

I

ANMERKUNG: Informationen Uber das Kabelmanagement, wenn das Netzteil entfernt oder installiert wird, wahrend sich das
System in einem Rack befindet, finden Sie in der Dokumentation zum Kabelfihrungsarm unter PowerEdge-Handbucher.

Schritte
Drucken Sie auf die Verriegelung und schieben Sie das Netzteil mithilfe des Netzteilgriffs aus dem Schacht heraus.

@lANMERKUNG: Die Schritte zum Entfernen der 60-mm- und 73,5-mm-Netzteile sind identisch.

Abbildung 206. Entfernen eines Netzteils

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das Netzteil wieder ein oder installieren Sie den Netzteilplatzhalter.

Installieren eines Netzteils

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Stellen Sie bei Systeme, die redundante Netzteile unterstltzen, sicher, dass beide Netzteile dem gleichen Typ entsprechen und die
maximale Ausgangsleistung identisch ist.

@lANMERKUNG: Die maximale Ausgangsleistung (in Watt) ist auf dem Netzteiletikett angegeben.

3. Falls erforderlich, entfernen Sie den Netzteilplatzhalter.
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Schritte
1. Entfernen Sie beim Installieren des 73,5-mm-Netzteils den 60-mm-Netzteilplatzhalter und installieren Sie zuerst die Netzteilhalterung .
2. Schieben Sie die 73,5-mm-Stromversorgungseinheit, bis die Verriegelung einrastet.

Abbildung 207. Installieren des 73,5-mm-Netzteils

3. Entfernen Sie bei der Installation des 60-mm-Netzteils die Netzteilhalterung und installieren Sie zuerst den 60-mm-Netzteilplatzhalter .
4. Schieben Sie das 60-mm-Netzteil in den Netzteilschacht, bis die Verriegelung einrastet.

Abbildung 208. Installieren eines 60-mm-Netzteils

Nachste Schritte

1. Falls Sie den Kabelfihrungsarm entriegelt oder entfernt haben, setzen Sie ihn wieder ein bzw. verriegeln Sie ihn wieder. Weitere
Informationen zum Kabelmanagement beim Entfernen oder Installieren von PSUs, wéhrend sich das System im Rack befindet, finden
Sie in der Dokumentation zum Kabelfiihrungszubehor unter PowerEdge-Handbiicher.

2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil und mit einer Steckdose.
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VORSICHT: Sichern Sie das Netzkabel beim Anschlief3en mit dem Band.

@ ANMERKUNG: Wenn Sie ein neues Netzteil einbauen bzw. bei laufendem Betrieb austauschen oder hinzuftigen, lassen Sie dem
System etwa 15 Sekunden Zeit, um das Netzteil zu erkennen und seinen Status zu ermitteln. Die Statusanzeige des Netzteils
leuchtet gruin, sobald das Netzteil ordnungsgemaf arbeitet.

Entfernen eines Netzteilplatzhalters

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
8. Entfernen Sie das Netzteil oder Entfernen Sie den Netzteilplatzhalter.

Schritte

1. L&sen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Grof3e 1 die Schrauben am Netzteilgehéuse.
2. Losen Sie die Fihrungen und schieben Sie den rechten Netzteilplatzhalter aus dem Netzteilgehduse.

Abbildung 209. Entfernen des rechten Netzteilplatzhalters

3. Losen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Grof3e 1 die Schrauben am Netzteilgeh&use.
4. Losen Sie die Fihrungen und schieben Sie den linken Netzteilplatzhalter aus dem Netzteilgehéuse.
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Abbildung 210. Entfernen des linken Netzteilplatzhalters

Nachste Schritte

1. Setzen Sie den Netzteilplatzhalter wieder ein.

Installieren eines Netzteilplatzhalters

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie das Netzteil oder Entfernen Sie den Netzteilplatzhalter.

Schritte

1. Richten Sie die FUhrungen auf dem Platzhalter an den Schlitzen am Netzteilgehduse aus und schieben Sie, bis der Platzhalter im
Netzteilgehduse einrastet.

2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 fest.

Abbildung 211. Installieren des rechten Netzteilplatzhalters
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3. Richten Sie die Fuhrungen auf dem Platzhalter an den Schlitzen am Netzteilgeh&use aus und schieben Sie den Platzhalter, bis die
Verriegelung mit dem Netzteilgeh&use verriegelt ist.

4. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 fest.

Abbildung 212. Installieren des linken Netzteilplatzhalters

Nachste Schritte

1. Bauen Sie das Netzteil oder den Netzteilplatzhalter ein.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Entfernen der PSU-Halterung

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

3. Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

4. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser oder entfernen Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.

Schritte

1. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 die Schraube, mit der die Netzteilhalterung befestigt ist.
2. Schieben Sie die PSU-Halterung aus dem Netzteilgeh&use heraus.
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Abbildung 213. Entfernen der PSU-Halterung

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Netzteilhalterung wieder an.

Einbauen der PSU-Halterung

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.

Falls erforderlich: Entfernen Sie den Luftkanal.

Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser oder entfernen Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter.

Ao e

Schritte

1. Richten Sie die PSU-Halterung an der Stiftbohrung am PSU-Gehause aus und schieben Sie die Halterung in Position.
2. Befestigen Sie die Netzteilhalterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Grof3e 1.

Abbildung 214. Einbauen der PSU-Halterung
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Nachste Schritte

1. Installieren Sie den Erweiterungskarten-Riser oder installieren Sie die Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter
2. Falls entfernt: Installieren Sie den Luftkanal.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Trusted Platform Module

Das TPM ist mit dem DC-SCM verlotet.

Wenn das Trusted Platform Module (TPM) als Ursache des Problems identifiziert wird, ist ein vollstdndiger DC-SCM-Austausch
erforderlich.

Weitere Informationen zum TPM finden Sie unter Trusted Platform Module (TPM) — Zusammenfassung.

Initialisieren des TPM 2.0 fiir Nutzerinnen

Schritte

1. Initialisieren Sie das TPM.
a. Dricken Sie beim Start des System F2, um das System-Setup aufzurufen.
Klicken Sie im Bildschirm System-Setup-Hauptmenii auf System-BIOS > Systemsicherheitseinstellungen.
Wahlen Sie unter der Option TPM Security (TPM-Befehl) On (Ein) aus.
Speichern Sie die Einstellungen.
. Starten Sie das System neu.
2. Die TPM-Status dndert sich zu Aktiviert.

PapoT

TPM-Unterstitzung
Tabelle 80. TPM-Unterstiitzung
BS Link zur Ressource
Microsoft Windows Server 2022 Dell Wissensdatenbank-Artikel fir Windows Server 2022
Red Hat Enterprise Linux 7.3 RHE Linux

BitLocker-Schlissel: Es ist wichtig, den BitLocker-Schlissel fur den Fall eines méglichen Austauschs der HPM-Platine und/oder der
TPM-Karte zu sichern.

Die Schritte finden Sie unter BitLocker-Recovery-Schlissel sichern.

HPM-Platine

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

®|ANMERKUNG: Die Hauptplatine wird als HPM-Platine (Host Processor Module) bezeichnet.

Entfernen der HPM-Platine

Voraussetzungen

VORSICHT: Wenn Sie das TPM (Trusted Platform Module) mit einem Verschliisselungsschliissel verwenden, werden
Sie wahrend des System- oder Programm-Setups mdoglicherweise aufgefordert, einen Wiederherstellungsschliissel zu
erstellen. Diesen Wiederherstellungsschliissel sollten Sie unbedingt erstellen und sicher speichern bzw. aufbewahren.
Wenn Sie die HPM-Platine austauschen, miissen Sie beim Neustarten lhres Systems oder Programms den
Wiederherstellungsschliissel angeben, bevor Sie auf die verschliisselten Daten auf den Laufwerken zugreifen kdnnen.
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1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die folgenden Komponenten:

Kihlgehause

Lufterkafigbaugruppe

Seitenwandhalterung

Speichermodule

Erweiterungskarten-Riser oder Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter
Prozessor/Kuhlkdrper-Modul

Ruckseitiges OCP (falls installiert)

Ruckseitiges BOSS-N1DC-MHS

DC-SCM

Interner USB-Speicherschlissel (falls installiert)

Netzteile

Trennen Sie alle Kabel von der HPM-Platine und notieren Sie sich alle Kabelverbindungen.

XT T TQ 000D

VORSICHT: Achten Sie darauf, die Systemidentifikationstaste nicht zu beschadigen, wenn Sie die HPM-Platine
aus dem System entfernen.

VORSICHT: Heben Sie die Systemplatinenbaugruppe nicht an einem Speichermodul, einem Prozessor oder
anderen Komponenten an.

Schritte
1. Halten Sie die HPM-Platine am Platinenhalter und Gegenstdf3el fest und schieben Sie sie Richtung Vorderseite des Systems.
2. Heben Sie die HPM-Platine in schrégem Winkel aus dem Geh&use.

B

Abbildung 215. Entfernen der HPM-Platine

Nachste Schritte
1. Setzen Sie die HPM-Platine ein.
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nsetzen der HPM-Platine

Voraussetzungen

1.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Wenn Sie die HPM-Platine austauschen, entfernen Sie alle im Abschnitt ,Entfernen der HPM-Platine” aufgefihrten Komponenten.

Schritte

1. Nehmen Sie die neue HPM-Platinenbaugruppe aus der Verpackung.
VORSICHT: Heben Sie die Systemplatinenbaugruppe nicht an einem Speichermodul, einem Prozessor oder anderen
Komponenten an.
VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie die Systemidentifikationstaste beim Einsetzen der HPM-Platine in das
Gehéuse nicht beschadigen.

2. Greifen Sie die HPM-Platine an der HPM-Platinenhalterung, nehmen Sie den Gegenstof3el und setzen Sie die Hauptplatine schrag in

das System ein.
3. Schieben Sie die HPM-Platine in Richtung der Gehausertickseite, bis das Druckstiick fest in der Offnung des Gehausesteckplatzes

sitzt.

B

Abbildung 216. Einsetzen der HPM-Platine

Nachste Schritte

1. Tauschen Sie die folgenden Komponenten aus:

T T S@m0 a0 o

Interner USB-Speicherschlussel (falls entfernt)
OCP-Karte (falls entfernt)

BOSS-N1DC-MHS

DC-SCM

Prozessor/Kuhlkdrper-Modul

Speichermodule

Ruckseitige Erweiterungskarten-Riser oder rlckseitige Erweiterungskarten-Riser-Platzhalter
Seitenwandhalterung

Lufterkafigbaugruppe

Kuhlgehause

Netzteile

2. Verbinden Sie alle Kabel wieder mit der HPM-Platine.
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@ ANMERKUNG: Achten Sie darauf, die Kabel im System entlang der Geh&dusewand zu fihren und mit der Kabelhalterung zu
sichern.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausfuhren:

a. Verwenden Sie die Funktion Easy Restore (Einfache Wiederherstellung), um die Service-Tag-Nummer wiederherzustellen. Siehe
Abschnitt Wiederherstellen des Systems mithilfe von Easy Restore.

b. Geben Sie die Service-Tag-Nummer manuell ein, wenn sie nicht im Backup-Flash-Gerat gesichert wurde. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt Manuelles Aktualisieren der Service-Tag-Nummer Uber das System-Setup.
c. Aktualisieren Sie die BIOS- und iDRAC-Versionen.
d. Aktivieren Sie erneut das Trusted Platform Module (TPM). Siehe Abschnitt Initialisieren des Trusted Platform Module.
4. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Bedienfeld

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Entfernen des rechten Bedienfelds — primar

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Entfernen Sie die Lifterkafigbaugruppe.

Entfernen Sie die Halterung der Seitenwand.

3 IF NS SRR

Schritte

1. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Grof3e 1 die Schrauben, mit denen das rechte Bedienfeld und die
Kabelabdeckung am System befestigt sind.

2. Entfernen Sie die Kabelabdeckung vom System.
3. Trennen Sie das rechte Bedienfeldkabel vom Anschluss auf der HPM-Platine.
4. Halten Sie die Kabelbaugruppe des rechten Bedienfelds und schieben Sie das rechte Bedienfeld aus dem System heraus.

®| ANMERKUNG: Merken Sie sich, wie die Kabelbaugruppe verlegt ist, wenn Sie das rechte Bedienfeld aus dem System entfernen.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 217. Entfernen des rechten Bedienfelds — priméar

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das Bedienfeld — primar wieder ein.

Installieren des rechten Bedienfelds - primar

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Entfernen Sie die Lifterkafigbaugruppe.

Entfernen Sie die Halterung der Seitenwand.

3 BNV EES

Schritte

1. Schieben Sie das rechte Bedienfeld korrekt ausgerichtet in den Steckplatz im System.
2. Verlegen Sie das Kabel des rechten Bedienfelds durch die Seitenwand des Systems.
3. Schieben Sie die Kabelabdeckung des rechten Bedienfelds korrekt ausgerichtet in den Steckplatz im System.

@lANMERKUNG: Seien Sie beim Durchfuhren des Kabels vorsichtig, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

4. Verbinden Sie das rechte Bedienfeldkabel mit dem Anschluss auf der HPM-Platine.

5. Ziehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Gréf3e 1 die Schrauben fest, mit denen das rechte Bedienfeld und die
Kabelabdeckung am System befestigt werden.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 218. Installieren des rechten Bedienfelds - primar

Nachste Schritte

Installieren Sie die Halterung der Seitenwand.

Installieren Sie die Lufterk&figbaugruppe.

Installieren der Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung.

Installieren Sie den Luftkanal.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

S IF NSRS

Entfernen des linken Bedienfelds — sekundar mit optionalem KVM

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Entfernen Sie die Lufterkafigbaugruppe.

Entfernen Sie die Halterung der Seitenwand.

3 NN EES

Schritte

1. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Grof3e 1 die Schrauben, mit denen das linke Bedienfeld und die
Kabelabdeckung am System befestigt sind.

2. Entfernen Sie die Kabelabdeckung vom System.
3. Trennen Sie das Bedienfeldkabel vom Anschluss auf der Attic-Platine.
4. Greifen Sie das Kabel und ziehen Sie das linke Bedienfeld aus dem System.

@lANMERKUNG: Merken Sie sich, wie das Kabel verlegt ist, wenn Sie das linke Bedienfeld aus dem System entfernen.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 219. Entfernen des linken Bedienfelds - sekundar

Nachste Schritte

1.

Setzen Sie das linke Bedienfeld — sekundar wieder ein.

Installieren des linken Bedienfelds — sekundar

Voraussetzungen

3 IF NN EES

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Entfernen Sie die Lufterkafigbaugruppe.

Entfernen Sie die Halterung der Seitenwand.

Schritte

212

Schieben Sie das die linke Bedienfeld korrekt ausgerichtet in den Steckplatz im System.
Verlegen Sie das Kabel des linken Bedienfelds durch die Seitenwand des Systems.
Schieben Sie die Kabelabdeckung des linken Bedienfelds korrekt ausgerichtet in den Steckplatz im System.

®

ANMERKUNG: Verlegen Sie das Kabel sorgfaltig durch die seitlichen Gehausehalterungen und die Clips, damit es nicht
eingeklemmt oder gequetscht wird.

Verbinden Sie das Kabel des linken Bedienfelds mit dem Anschluss auf der Attic-Platine.

Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Gréf3e 1 fest, um das linke Bedienfeld und die Kabelabdeckung
am System zu befestigen.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 220. Installieren des linken Bedienfelds — sekundar

Nachste Schritte

Installieren Sie die Halterung der Seitenwand.

Installieren Sie die Lufterkafigbaugruppe.

Installieren der Laufwerk-Rickwandplatinenabdeckung.

Installieren Sie den Luftkanal.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

S IFNESTECIES
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Upgrade-Kits

Die Tabelle listet die verfugbaren APOS-Kits [After Point Of Sale] auf.

Tabelle 81. Upgrade-Kits

Kits Zugehdrige Links zu Service-Anweisungen
Prozessor Siehe Installieren desProzessors.
BOSS-N1 Siehe Installieren des BOSS-N1-Controllerkartenmoduls .

GPU/Accelerator-Enablement-Kit

Siehe Installieren der GPU.

PERC

Siehe Installieren der PERC-Karte.

Themen:

. Komponenten des Prozessor-Upgrade-Kits

¢ BOSS-N1-DCMHS-Modul-Kit
e GPU-Kit
. Perc-Modul-Kit

Komponenten des Prozessor-Upgrade-Kits

Das System unterstitzt nur einen Prozessor.

Befolgen Sie, bevor Sie mit der Installation oder dem Entfernen beginnen, die Sicherheitshinweise und die Anweisungen unter \Vor der
Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Tabelle 82. Matrix der Komponenten des Prozessor-Upgrade-Kits

Systemkonfiguration CPU

Kiihlkérper LOFTER Gehiuse

o 16 x 2,5-Z0ll-SAS/ 2.
SATA + 8 x U.2 oder
2,5-Zoll-NVMe RAID

o 24 x25-Z0ll-SAS

T-Wing-Kuhlkérper fiir e HPR Gold-Lufter fur | T-Wing-Gehause fur

CPU TDP > 400 W CPU TDP > 300 W CPU TDP > 400 W

e HPR Platinum-LUfter
fur CPU TDP > 500
W

e 8 x EDSFF E3.S 2.
Genb NVMe

e 16 x EDSFF E3.S
Genb NVMe

e 32 x EDSFF E3.S
Genb NVMe

e 40 x EDSFF E3.S
Genb NVMe

T-Wing-Kuhlkérper fiir HPR Platinum-Lufter fur | T-Wing-Gehéuse fur
CPU TDP > 400 W CPU TDP > 500 W CPU TDP > 400 W

8 x 2,5-Zall, universell | 2.
16 x 2,5-Z0ll-SAS/
SATA

e Konfiguration ohne
Ruckwandplatine

T-Wing-Kuhlkdrper fiir HPR Platinum-Lufter fur | T-Wing-Gehause fur
CPU TDP > 400 W CPU TDP > 500 W CPU TDP > 400 W

12 x 3,56-Z0lI-SAS/SATA | 2.

Keine Unterstiitzung fur | e HPR Gold-Lifter fir | Keine Unterstitzung fir

CPU TDP > 400 W CPU TDP > 300 W CPU TDP > 400 W

e Keine Unterstltzung
fur CPU TDP 320 W
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Informationen zum Installieren des Kuhlkérpers und Prozessors finden Sie im Abschnitt Einbauen des Prozessors.

@lANMERKUNG: Das Installationsverfahren fur die Remote- und erweiterten Kihlkorper ist identisch.

BOSS-N1-DCMHS-Modul-Kit

Das BOSS-N1 DCMHS-Modul unterstitzt bis zu zwei M.2-SSDs. Auf dem PowerEdge R7725 werden die BOSS-N1 DCMHS-Module auf

der Rickseite des Systems unterstitzt.

Befolgen Sie, bevor Sie mit der Installation oder dem Entfernen beginnen, die Sicherheitshinweise und die Anweisungen unter Vor der

Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Tabelle 83. BOSS-N1 DCMHS-Modul-Kit-Komponenten

Komponenten im Kit Menge
BOSS-N1-DCMHS-Controllerkartenmodul | 1.
BOSS-N1-DCMHS-Kartentrager 2.
M.2 NVMe-SSD-Kapazitatskennzeichnung | 2.

BOSS-N1-DCMHS-Kartentragerplatzhalter

1.

Verfahren zur Installation von BOSS-N1 DCMHS-Modulen finden Sie im Abschnitt Installieren des BOSS-N1 DCMHS-Moduls .

Upgrade-Kits
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GPU-Kit

Die GPU FL-Kits stehen flr den Kunden zur Verfiigung. Je nach bestelltem Kit sind die jeweiligen Komponenten verfugbar.

VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle Gerate auf lhrem System, die nicht von
Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte Schaden
filhren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

Al WARNUNG: GPUs fiir Privatanwender sollten nicht in Enterprise Server-Produkten installiert oder verwendet werden.

Tabelle 84. Komponenten im GPU-Kit mit voller Lange (FL)

Komponenten Kabel-Kit fiir Upgrade mehrerer GPUs
L4, volle Héhe Keine

L4 mit flachem Profil Keine

L40s o Netzkabel

A16 o Netzkabel

H100 o Netzkabel

H200* o kA

NVIDIA RTX Pro 6000 BSE* o kA

@ ANMERKUNG: *Funktion ist bei der Produkteinfihrung im Juni 2025 nicht verfugbar. Informationen zur Verflgbarkeit der
Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter Dell.com.

ANMERKUNG: * Weitere Informationen zur unterstitzten Riser-Konfiguration fir das System finden Sie unter Richtlinien zur
Installation von Erweiterungskarten.

ANMERKUNG: GPUs mit doppelter Breite und GPUs mit einfacher Breite kdnnen aufgrund von Riser-Einschrankungen nicht
ausgetauscht werden.

ANMERKUNG: Das Upgrade einer GPU mit doppelter Breite ist auf dem R7725 nur auf RC4 beschrankt.

© ©_©_0

ANMERKUNG: Wenn ein Kunde ein Upgrade einer GPU auf mehrere GPUs durchfuhren méchte, ist dies auf denselben GPU-Typ

beschrénkt.

e RC4-Riser unterstitzen nur bis zu 2 GPUs mit doppelter Breite.

e Das R7725-System unterstitzt bis zu 6 L4-GPUs (FH) mit einfacher Breite (fur das Upgrade sind keine zusatzlichen Kabel
erforderlich).

@ ANMERKUNG: L4 (FH & LP) ist aufgrund verschiedener Formfaktoren nicht austauschbar.

Verfahren zum Installieren der GPU finden Sie unter Entfernen oder Installieren der Erweiterungskarte aus dem Erweiterungskarten-Riser
> Entfernen der GPU.

®| ANMERKUNG: Informationen zum Anschlief3en der GPUfinden Sie im Abschnitt Kabelftihrung

Perc-Modul-Kit

Befolgen Sie, bevor Sie mit der Installation oder dem Entfernen beginnen, die Sicherheitshinweise und die Anweisungen unter Vor der
Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Tabelle 85. Komponenten des PERC-Modul-Kits fiir die Konfiguration: 16 x EDSFF E3. S NVMe und 32 x EDSFF
E3. S NVMe

Komponenten im Kit Menge

PERC-Halterung 1.
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Tabelle 85. Komponenten des PERC-Modul-Kits fiir die Konfiguration: 16 x EDSFF E3. S NVMe und 32 x EDSFF
E3. S NVMe (fortgesetzt)

Komponenten im Kit Menge
Gehause 1.
Schraube 3 x 8,5 mm 4.

DVD-Wiederherstellung (Schraube)

Einer fur 16 x EDSFF E3. S NVMe-Konfiguration
Zwei fur 32 x EDSFF E3. S NVMe-Konfiguration

8 x EDSFF E3. S NVMe-Ruckwandplatine

e Zwei Ruckwandplatinen fur 16 x EDSFF E3. S NVMe-
Konfiguration
e \ier Rickwandplatinen fir 32 x EDSFF E3 S NVMe-
Konfiguration

Netzkabel Einer fur 16 x EDSFF E3. S NVMe-Konfiguration
Zwei fur 32 x EDSFF E3. S NVMe-Konfiguration
PCle-Kabel Zwei fur 16 x EDSFF E3. S NVMe-Konfiguration

Vier fir 32 x EDSFF E3. S NVMe-Konfiguration

Tabelle 86. Details zum PERC-Upgrade-Kit fiir die Konfiguration: 16 x EDSFF E3. S NVMe und 32 x EDSFF E3. S

NVMe

Konfiguration der
Riickwandplatine

Upgrade von

Upgrade auf

Entfernen Sie die
Karte oder die Kabel

Ersetzen Sie sie durch
die Karte oder die
Kabel

16 x EDSFF E3.S NVMe

Integrierter Controller

H975i PERC vorne

HDD-Platzhalter

e H975i-Karte

16 x EDSFF PERC-Gehé&use
E3. S NVMe- Zwei 8 x EDSFF
Ruckwandplatine E3. S NVMe-
e Stromkabel von Ruckwandplatinen
Ruckwandplatine zu PERC-Stromkabel
HPM-Platine e 7wei PERC-
Signalkabel.
32 x EDSFF E3.S NVMe | Integrierter Controller H975i PERC vorne 32 x EDSFF E3. S NVMe- H975i-Karte

Ruckwandplatine

PERC-Gehause
Vier 8 x EDSFF
E3. S NVMe-
Ruckwandplatinen
PERC-Stromkabel

Vier PERC-
Signalkabel.

Tabelle 87. PERC-Modul-Kit-Komponenten fiir die Konfiguration: 8 x 2,5-Zoll-Universal, 12 x 3,5-Zoll-SATA/
SAS, 16 x 2,5-Zoll-SAS/SATA und 24 x 2,5-Zoll-SAS/SATA

Komponenten im Kit

Menge

PERC-Signalkabel

1.

Tabelle 88. Details zum PERC-Upgrade-Kit fiir die Konfiguration: 8 x 2,5-Zoll-Universal, 12 x 3,5-Zoll-SATA/
SAS, 16 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA und 24 x 2,5-Zoll-SAS/SATA

Konfiguration der
Riickwandplatine

Upgrade von

Upgrade auf

Entfernen Sie die
Karte oder die Kabel

Ersetzen Sie sie durch
die Karte oder die
Kabel

e 16 x2,5-Z0ll-SAS/
SATA

e 16 x 2,5-Zoll SAS/
SATA + 8 x 2,5 Zall
(NVMe RAID)

H365i PERC vorne

H965i PERC vorne

Keine

Ein PERC-Signalkabel.
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Tabelle 88. Details zum PERC-Upgrade-Kit fiir die Konfiguration: 8 x 2,5-Zoll-Universal, 12 x 3,5-Zoll-SATA/
SAS, 16 x 2,5-Z0ll-SAS/SATA und 24 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA (fortgesetzt)

Konfiguration der
Riickwandplatine

Upgrade von

Upgrade auf

Entfernen Sie die
Karte oder die Kabel

Ersetzen Sie sie durch
die Karte oder die
Kabel

o 24 x25-Zoll-SAS/
SATA

8 x 2,5-Zoll, universell
16 x 2,5-Z0ll-SAS/
SATA

o 16 x 2,5-Z0ll-SAS/
SATA-RAID + 8 x U.2
G4

o 12 x 3,5-Z0l-SAS/
SATA

H365i adapter

H965i adapter

Keine

Keine
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Systemdiagnose und Anzeigecodes

Die Diagnoseanzeigen auf der Vorderseite geben beim Systemstart den Status des Systems wieder.

Themen:

¢ Netzschalter-LED

e  Anzeigecodes fur Systemzustand und System-ID
¢ iDRAC Direct-LED-Anzeigecodes

¢ NIC-Anzeigecodes

¢ Netzteil-Anzeigecodes

*  Laufwerksanzeigecodes

. Verwenden der Systemdiagnose

Netzschalter-LED

Die Netzschalter-LED befindet sich auf der Frontblende des Systems.

Abbildung 221. Netzschalter-LED

Tabelle 89. Netzschalter-LED

Betriebsschalter-LED-Codes

Zustand

Aus Das System ist nicht in Betrieb oder befindet sich im Standby-
Modus oder im Leerlauf, unabhéngig von der verflgbaren
Stromversorgung.

Ein Das System ist in Betrieb, ein oder mehrere Nicht-Standby-

Netzteile sind aktiv.

Langsames Blinken

Das System fUhrt eine Einschaltsequenz durch und wird noch
gestartet.

Anzeigecodes fir Systemzustand und System-ID

Die Anzeige fur Systemzustand und System-ID befindet sich auf dem rechten Bedienfeld des Systems.

Systemdiagnose und Anzeigecodes
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Abbildung 222. Anzeige fiir Systemzustand und System-ID

Tabelle 90. Anzeigecodes fiir Systemzustand und System-ID

Anzeigecode fiir Zustand
Systemzustand und System-ID
Stetig blau Zeigt an, dass das System eingeschaltet ist, fehlerfrei funktioniert und der System-ID-Modus nicht

aktiv ist. Driicken Sie den Schalter fur die System-ID, um zum System-ID-Modus zu wechseln.

Blau blinkend Zeigt an, dass der System-ID-Modus aktiv ist. Dricken Sie den Schalter fur die System-ID, um zum
Systemzustand-Modus zu wechseln.

Gelb blinkend Zeigt an, dass im System ein Fehler vorliegt. Prifen Sie das Systemereignisprotokoll, um spezifische
Fehlermeldungen einzusehen. EEMI-Benutzerhandbuch

IDRAC Direct-LED-Anzeigecodes

Die iDRAC Direct-LED-Anzeige leuchtet, um anzuzeigen, dass der Port angeschlossen ist und als Teil des iDRAC-Subsystems verwendet
wird.

Sie kdnnen iDRAC Direct konfigurieren, indem Sie ein USB-auf-Mikro-USB (Typ AB)-Kabel verwenden, das Sie mit lhrem Laptop oder
Tablet verbinden kénnen. Die Kabellange darf 0,91 m (3 Fuf3) nicht Uberschreiten. Die Leistung kann von der Qualitat des Kabels abhangen.
In der folgenden Tabelle wird die iDRAC Direct-Aktivitat bei aktivem iDRAC Direct-Port beschrieben:

Tabelle 91. iDRAC Direct-LED-Anzeigecodes

iDRAC Direct-LED- Zustand
Anzeigecode

Zwei Sekunden lang stetig ~ Weist darauf hin, dass der Laptop oder das Tablet angeschlossen ist.

gran

Blinkt grin (leuchtet zwei  Weist darauf hin, dass der angeschlossene Laptop oder das angeschlossene Tablet erkannt wird.
Sekunden und leuchtet

zwei Sekunden nicht)

Erlischt Weist darauf hin, dass der Laptop oder das Tablet nicht angeschlossen ist.

NIC-Anzeigecodes

Jeder NIC verflgt an der Ruckseite des Systems Uber Anzeigen, die Auskunft Uber den Aktivitats- und Verbindungsstatus geben.
Die LED-Aktivitatsanzeige zeigt an, ob Daten durch den NIC flief3en, und die LED-Verbindungsanzeige zeigt die Geschwindigkeit des

verbundenen Netzwerks.
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Abbildung 223. NIC-Anzeigecodes

1. LED-Verbindungsanzeige
2. LED-Aktivitatsanzeige

Tabelle 92. NIC-Anzeigecodes

NIC-Anzeigecodes Zustand

Verbindungsanzeige und Aktivitdtsanzeige leuchten nicht.  Zeigt an, dass die NIC nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.

Die Verbindungsanzeige leuchtet griin und die Zeigt an, dass die NIC mit einem gultigen Netzwerk mit maximaler Port-

Aktivitatsanzeige blinkt grin. Geschwindigkeit verbunden ist und Daten gesendet oder empfangen
werden.

Die Verbindungsanzeige leuchtet gelb und die Zeigt an, dass die NIC mit einem gultigen Netzwerk mit einer

Aktivitatsanzeige blinkt grin. Geschwindigkeit unter der maximalen Port-Geschwindigkeit verbunden ist
und Daten gesendet oder empfangen werden.

Die Verbindungsanzeige leuchtet griin und die Zeigt an, dass die NIC mit einem gultigen Netzwerk mit maximaler Port-

Aktivitdtsanzeige leuchtet nicht. Geschwindigkeit verbunden ist und Daten nicht gesendet oder empfangen
werden.

Die Verbindungsanzeige leuchtet gelb und die Zeigt an, dass die NIC mit einem gultigen Netzwerk mit einer

Aktivitdtsanzeige leuchtet nicht. Geschwindigkeit unter der maximalen Port-Geschwindigkeit verbunden ist

und Daten nicht gesendet oder empfangen werden.

Die Verbindungsanzeige blinkt griin und es herrscht keine  Zeigt an, dass die NIC-Erkennung Uber das NIC-
Aktivitat. Konfigurationsdienstprogramm aktiviert ist.

Netzteil-Anzeigecodes

Gleichstrom- und Wechselstromnetzteile sind mit einem beleuchteten durchsichtigen Griff ausgestattet, der als Anzeige dient. Diese
Anzeige gibt an, ob Netzstrom anliegt oder ob eine Stérung vorliegt.

Abbildung 224. Statusanzeige des Wechselstromnetzteils

1. Griff des Wechselstromnetzteils
2. Sockel
3. Entriegelungsriegel
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Tabelle 93. Codes fiir die Statusanzeige des Wechselstrom- und Gleichstromnetzteils

Betriebsanzeigecodes

Zustand

Grin

Gelb blinkend
Nicht eingeschaltet
GrUn blinkend

Blinkt grin und erlischt dann

Zeigt an, dass eine zulassige Energiequelle mit dem Netzteil
verbunden und das Netzteil in Betrieb ist.

Zeigt ein Problem mit dem Netzteil an.
Zeigt an, dass das System nicht mit dem Netzteil verbunden ist.

Zeigt an, dass die Firmware des Netzteils aktualisiert wird.
VORSICHT: Trennen Sie wahrend der Aktualisierung der
Firmware nicht das Netzkabel bzw. das Netzteil von der
Stromversorgung. Wenn die Firmware-Aktualisierung
unterbrochen wird, funktionieren die Netzteile nicht
mehr.

Wenn Sie ein Netzteil bei laufendem Betrieb hinzufiigen, blinkt

es funf Mal grin bei einer Frequenz von 4 Hz und erlischt.

Dies zeigt eine Netzteil-Fehlpaarung aufgrund von Effizienz,
Funktionsumfang, Funktionsstatus oder unterstitzter Spannung
an.

VORSICHT: Wenn zwei Netzteile installiert sind,
miissen beide Netzteile liber dieselbe Art von Etikett
verfiigen, z. B. liber ein EPP-Etikett (Extended Power
Performance). Der gleichzeitige Einsatz von Netzteilen
aus friiheren Generationen von Dell PowerEdge-Servern
wird nicht unterstiitzt, sogar dann, wenn die Netzteile
liber die gleiche Nennleistung verfiigen. Dies fiihrt zu
einer Netzteil-Fehlpaarung oder dazu, dass das System
sich nicht einschalten lasst.

VORSICHT: Wenn zwei Netzteile eingesetzt werden,
miissen es Netzteile gleichen Typs sein, die die gleiche
maximale Ausgangsleistung besitzen.

VORSICHT: Um eine Netzteil-Fehlpaarung zu beheben,
ersetzten Sie das Netzteil mit der blinkenden Anzeige.
Wenn Sie das Netzteil austauschen, um ein identisches
Paar zu erhalten, kann dies zu einem Fehlerzustand und
einer unerwarteten Systemabschaltung fithren. Um von
einer High-Output- zu einer Low-Output-Konfiguration
oder umgekehrt zu wechseln, miissen Sie das System
ausschalten.

VORSICHT: Wechselstromnetzteile unterstiitzen sowohl
240 V als auch 120 V Eingangsspannung, mit

Ausnahme der Titan-Netzteile, die nur 240 V
unterstiitzen. Wenn zwei identische Netzteile
unterschiedliche Eingangsspannungen aufnehmen,
konnen sie unterschiedliche Wattleistungen ausgeben,
was eine Nichtiibereinstimmung verursacht.

Laufwerksanzeigecodes

Die LEDs auf dem Laufwerktréger zeigen den Status der einzelnen Laufwerke an. Jeder Laufwerktréger verflgt Uber zwei LEDs: eine
Aktivitats-LED (griin) und eine Status-LED (zweifarbig griin/gelb). Die Aktivitats-LED blinkt immer dann auf, wenn auf das Laufwerk

zugegriffen wird.
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Abbildung 225. Festplattenanzeigen

1. LED-Laufwerksaktivitdtsanzeige

2. LED-Laufwerksstatusanzeige

3. Kennzeichnung der Laufwerkskapazitat

@ ANMERKUNG: Wenn sich das Laufwerk im AHCI-Modus (Advanced Host Controller Interface) befindet, leuchtet die Status-LED
nicht.

ANMERKUNG: Das Verhalten der Laufwerkstatusanzeige wird durch Storage Spaces Direct verwaltet. Es werden moglicherweise
nicht alle Laufwerkstatusanzeigen verwendet.

Tabelle 94. Laufwerksanzeigecodes

Laufwerkstatusanzeigecode Zustand

Blinkt zweimal pro Sekunde griin Zeigt an, dass das Laufwerk identifiziert oder fur das Entfernen
vorbereitet wird.

Nicht eingeschaltet Zeigt an, dass das Laufwerk zum Entfernen bereit ist.
()| ANMERKUNG: Die Laufwerksstatusanzeige bleibt aus, bis alle
Laufwerke nach dem Einschalten des System initialisiert sind.
Waéhrend dieser Zeit konnen keine Laufwerke entfernt werden.

Blinkt griin, gelb und erlischt dann Zeigt an, dass ein erwarteter Laufwerksausfall vorliegt.
Blinkt gelb, viermal pro Sekunde Zeigt an, dass das Laufwerk ausgefallen ist.

Blinkt grdn, langsam Zeigt an, dass das Laufwerk neu erstellt wird.

Stetig grin Zeigt an, dass das Laufwerk online ist.

Blinkt drei Sekunden lang grun, drei Sekunden lang gelb und Zeigt an, dass die Neuerstellung angehalten wurde.
erlischt nach sechs Sekunden

LED-Codes der EDSFF E3.S-Laufwerke

Die LEDs auf dem Laufwerktréger zeigen den Status der einzelnen Laufwerke an. Das EDSFF E3.S-Laufwerk hat zwei LEDs: eine
Aktivitats-LED (grin) und eine LED fir Identifizierung/Fehler (blau/gelb). Die Aktivitats-LED blinkt, wenn auf das Laufwerk zugegriffen
wird.

1 2 3
SSD ‘ M ‘ 7.68TB }
Abbildung 226. EDSFF E3.S-Laufwerksanzeigen
1. LED-Anzeige fur Laufwerksaktivitat

2. LED-Anzeige fur Laufwerksstatus
3. Laufwerk-Kapazitatsbezeichnung

LED-Codes der EDSFF E3.S-Laufwerke

E3.S-Festplatten verflgen Uber eine grine LED und eine LED, die blau und gelb leuchtet.
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e Die grune LED zeigt den Energiezustand des Laufwerks und seine Aktivitat an.
e Die blau-gelbe LED zeigt Laufwerkfehler an und signalisiert, dass die Identifizierung lauft.

Verhalten der EDSFF-Anzeigen

Tabelle 95. Verhalten der EDSFF-Anzeigen

Name des Musters

Beschreibung

Blaues Element

Gelbes Element

es lauft keine Identifizierung.

|dentifizierung Das Gerét wird identifiziert. EIN (1 Sekunden EIN, 1 Sekunde | AUS
AUS)
Fehler Beim Gerat ist ein Fehler AUS EIN (2 Sekunden EIN, 1 Sekunde
aufgetreten. AUS)
k. A. Das Gerét arbeitet fehlerfrei und | AUS AUS

®| ANMERKUNG: Der Identifizierungsstatus hat Prioritat vor einem Fehlerstatus.

Grine LED

Die grune LED wird vom Ger&t mit Strom versorgt und gesteuert. Die beiden Funktionen dieser LED sind wie folgt definiert:

e Energie: In dieser Funktion zeigt sie an, dass das Gerat mit Strom versorgt wird und dass es keine Probleme mit der Stromregelung
gibt. Sobald die grine LED eingeschaltet ist, bleibt sie entweder eingeschaltet oder blinkt mit der Aktivitatsfrequenz, es sei denn, das

Gerat stellt fest, dass sich die Energieversorgung nicht mehr innerhalb des Betriebsbereichs befindet.

e Aktivitat: In dieser Funktion zeigt sie an, dass das Geré&t verwendet wird.

Tabelle 96. LED- und Geratestatus nach Funktion der griinen LED

Funktion/Geratestatus

LED-Zustand

Energie EIN: Gerét ist eingeschaltet. Keine Aktivitat.

AN

vorhanden.

Aktivitat: Gerat ist eingeschaltet. Hostinitiierte 1/0O-Aktivitat

Blinkt mit einer Nennfrequenz von 4 Hz.

Energie AUS: Gerat ist ausgeschaltet.

AUS

Verwenden der Systemdiagnose

FUhren Sie bei einer Stérung im System die Systemdiagnose durch, bevor Sie Dell zwecks technischer Unterstitzung kontaktieren. Der
Zweck der Systemdiagnose ist es, die Hardware des Systems ohne zusétzliche Ausriistung und ohne das Risiko von Datenverlust zu
testen. Wenn Sie ein Problem nicht selbst beheben kénnen, kénnen Service- und Supportmitarbeiter die Diagnoseergebnisse zur Losung

des Problems verwenden.

Integrierte Dell Systemdiagnose

@ ANMERKUNG: Die integrierte Dell-Systemdiagnose wird auch als ePSA-Diagnose (Enhanced Pre-boot System Assessment)

bezeichnet.

Die integrierte Systemdiagnose bietet eine Reihe von Optionen fur bestimmte Gerategruppen oder Geréte mit folgenden Funktionen:

Tests wiederholen

Tests automatisch oder in interaktivem Modus durchfiihren

Testergebnisse anzeigen oder speichern
Grundliche Tests durchflhren, um weitere Testoptionen fUr Zusatzinformationen Uber die fehlerhaften Gerate zu erhalten
Statusmeldungen anzeigen, die angeben, ob Tests erfolgreich abgeschlossen wurden
Fehlermeldungen Uber Probleme wahrend des Testvorgangs anzeigen

Ausfuhren der integrierten Systemdiagnose vom Start-Manager

Fuhren Sie die integrierte Systemdiagnose (ePSA) durch, wenn lhr System nicht startet.
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Schritte
1.  Wenn das System startet, driicken Sie die Taste F11.

2. Wahlen Sie mithilfe der vertikalen Pfeiltasten Systemprogramme > Diagnose starten aus.

3. Dricken Sie alternativ, wenn das System gestartet wird, F10 und wahlen Sie Hardwarediagnose > Hardwarediagnose ausfiihren

aus.

Das Fenster ePSA Pre-boot System Assessment (ePSA-SystemUberprifung vor dem Start) wird angezeigt und listet alle Gerate
auf, die im System erkannt wurden. Die Diagnose beginnt mit der Ausfiihrung der Tests an allen erkannten Geraten.

Bedienelemente der Systemdiagnose

Tabelle 97. Bedienelemente der Systemdiagnose

Menii

Beschreibung

Konfiguration

Zeigt die Konfigurations- und Statusinformationen fir alle
erkannten Geréte an.

Results (Ergebnisse)

Zeigt die Ergebnisse aller durchgefuhrten Tests an.

Systemzustand

Liefert eine aktuelle Ubersicht tber die Systemleistung.

Ereignisprotokoll

Zeigt ein Protokoll der Ergebnisse aller Tests, die auf dem

System durchgefthrt wurden, und die dazugehorigen Zeitstempel
an. Diese Anzeige erfolgt nur dann, wenn mindestens eine
Ereignisbeschreibung aufgezeichnet wurde.
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Anschlusse und DIP-Switches auf der HPM-
Platine

In diesem Thema finden Sie einige grundlegende und spezielle Informationen zu DIP-Schaltern. DIP-Switches auf der HPM-Platine
ermoglichen die Deaktivierung des Systems und das Zuriicksetzen von Kennwdrtern. Um die Switches korrekt einzustellen, missen Sie die
Position auf der HPM-Platine kennen. .

Themen:

e Jumper und Anschltsse auf der HPM-Platine
*  DIP-Switch-Einstellungen
«  Deaktivieren eines verlorenen Kennworts

Jumper und Anschlusse auf der HPM-Platine
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Abbildung 227. Jumper und Anschliisse auf der HPM-Platine
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Tabelle 98. Jumper und Anschliisse auf der HPM-Platine

Element Anschluss

1 OCP NIC 3.0-Anschluss

2 Riser-Anschluss 4 — erfordert CPU 0 (SL13/SL14/PWR13/PWR14)
3 BOSS-Anschluss

4 Knopfzellenbatterie

5 Riser-Anschluss 3 — erfordert CPU 1 (SL15/SL16/PWR15/PWR16)
6 Riser-Anschluss 1 — erfordert CPU 1 (SL17/SL18/PWR17/PWR18)
7 DC-SCM-Anschluss

8 Anschluss fur Eingriffsschalter

9 Riser-Anschluss 2 — erfordert CPU 1 (SL19/SL20/PWR19/PWR20)
10 Netzanschluss 21722 (PWR21/PWR22)

M Netzanschluss 23/24 (PWR23/PWR24)

12 PCle-Anschluss 21 (SL21_CPU 1)

13 PCle-Anschluss 22 (SL22_CPU 1)

14 Anschluss des primaren Bedienfelds

15 Lifter 6

16 Netzanschluss /4 (PWR3/PWR4)

7 DIMMs fur CPU 1

18 Lafter 5

19 CPU1

20 Lifter 4

21 DIMMs fur CPU 1

22 Lufter 3

23 DIMMs fur CPU O

24 Lafter 2

25 CPUO

26 LUfterplatine

27 Lufter 1

28 DIMMs fur CPU O

29 Netzanschluss 1/2 (PWR1/PWR2)

30 Anschluss des sekundéren Bedienfelds

31 PCle-Anschluss 9 (SL9_CPU 0)

32 PCle-Anschluss 10 (SL10_CPU 0)

33 Netzanschluss 5/6 (PWR5/PWRG)

34 Netzanschluss 7/8 (PWR7/PWRS)

35 USB intern

36 Riser-Anschluss 5 — erfordert CPU 0 (SL11/SL12/PWR11/PWR12)
37 DIP-Switch fur NVRAM/PWRD

Anschliisse und DIP-Switches auf der HPM-Platine
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DIP-Switch-Einstellungen

Informationen zum Zuricksetzen des Kennworts finden Sie im Abschnitt Deaktivieren eines vergessenen Kennworts.

Tabelle 99. DIP-Switch-Einstellungen

Jumper Stellung Beschreibung

NVRAM_CLR oN OFF (Standard): Die BIOS-Einstellungen bleiben beim Systemstart
! erhalten.
12
ON ON: Die BIOS-Einstellungen werden beim Systemstart geléscht.
12

PWRD_DIS oN OFF (Standard): Das BIOS-Kennwort ist aktiviert.
12

ON ON: Das BIOS-Kennwort ist deaktiviert.

VORSICHT: Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie die BIOS-Einstellungen @ndern. Die BIOS-Oberflache ist erfahrenen

Nu

tzern vorbehalten. Alle Anderungen an der Einstellung kdnnen dazu fiihren, dass das System nicht ordnungsgemaf3

startet und es sogar zu einem Datenverlust kommt.

Deaktivieren eines verlorenen Kennworts

Zu den Softwaresicherheitsfunktionen des Systems gehdren ein Systemkennwort und ein Setup-Kennwort. Der Kennwort-DIP-Switch
aktiviert bzw. deaktiviert Kennwortfunktionen und léscht alle zurzeit benutzten Kennworter.

Voraussetzungen

VORSICHT: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgefiihrt werden.
MaBnahmen zur Fehlerbehebung oder einfache Reparaturen sollten Sie nur dann selbst durchfiihren, wenn dies laut
Produktdokumentation genehmigt ist, oder wenn Sie vom Team des Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert
werden. Schaden durch nicht von Dell genehmigte Wartungsarbeiten werden durch die Garantie nicht abgedeckt. Lesen
und befolgen Sie die mit dem Produkt gelieferten Sicherheitshinweise.

Schritte

1.

Schalten Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegerate aus. Trennen Sie das System und die Peripheriegeréte von der
Netzstromversorgung.

Entfernen Sie die Systemabdeckung.
Bewegen Sie den DIP-Switch (PWRD_DIS) auf der HPM-Platine von der OFF- in die ON-Position.

®
Brin

®

®

ANMERKUNG: Andern Sie die Einstellungen des DIP-Schalters mit einem Kunststoffstift.

gen Sie die Systemabdeckung wieder an.

ANMERKUNG: Die vorhandenen Kennworter werden erst deaktiviert (geldscht), wenn das System mit dem DIP-Switch in der
Position ON gestartet wird. Um ein neues System- und/oder Setup-Kennwort zu vergeben, muss der DIP-Switch zurtick auf die
Position OFF gesetzt werden.

ANMERKUNG: Wenn Sie ein neues System- bzw. Setup-Kennwort festlegen, wéhrend sich der DIP-Switch noch in der Position

228

ON befindet, deaktiviert das System beim ndchsten Start die neuen Kennworter.
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B. Schlief3en Sie die Peripheriegeréte wieder an und schlief3en Sie das System an die Steckdose an und schalten Sie das System
anschlief3end ein.

Schalten Sie das System aus.

Entfernen Sie die Systemabdeckung.

Bewegen Sie den DIP-Switch (PWRD_DIS) auf der HPM-Platine von der ON- in die OFF-Position.
Bringen Sie die Systemabdeckung wieder an.

© © N

10. Schlief3en Sie die Peripheriegeréte wieder an und schlief3en Sie das System an die Steckdose an und schalten Sie das System
anschlief3end ein.

1. Legen Sie ein neues System- und/oder Administratorkennwort fest.
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Hilfe

Themen:

e Informationen zu Recycling bzw. Service am Ende der Nutzungsdauer
. Kontaktaufnahme mit Dell Technologies

. Zugriff auf Systeminformationen tUber MyDell

e Automatisierter Support mit Secure Connect Gateway (SCG)

Informationen zu Recycling bzw. Service am Ende der
Nutzungsdauer

Fur dieses Produkt werden in bestimmten Landern Rucknahme- und Recyclingservices angeboten. Wenn Sie Systemkomponenten
entsorgen mochten, rufen Sie Tipps zum Recycling auf und wahlen Sie das entsprechende Land aus.

Kontaktaufnahme mit Dell Technologies

Dell stellt online-basierte und telefonische Support- und Serviceoptionen bereit. Wenn Sie nicht Uber eine aktive Internetverbindung
verflgen, kdnnen Sie Dell Kontaktinformationen auch auf lhrer Auftragsbestatigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell
Produktkatalog finden. Die Verfugbarkeit der Services ist abhéngig von Land und Produkt und einige Dienste sind in Inrem Gebiet
maoglicherweise nicht verflgbar. So erreichen Sie den Vertrieb, den technischen Support und den Customer Service von Dell:

Schritte

1. Navigieren Sie zu Dell Support.
2. Wahlen Sie Ihr Land im Dropdown-MenU in der unteren rechten Ecke auf der Seite aus.
3. Fur individuellen Support:

a. Geben Sie die Service-Tag-Nummer des Systems in das Feld Enter a Service Tag, Serial Number, Service Request, Model,
or Keyword ein.

b. Klicken Sie auf Suchen.
Die Support-Seite, auf der die verschiedenen Supportkategorien aufgelistet sind, wird angezeigt.

4. FuUr allgemeinen Support:

a. Wahlen Sie lhre Produktkategorie aus.
b. Wahlen Sie Ihr Produktsegment aus.
c. Wahlen Sie Ihr Produkt aus.
Die Support-Seite, auf der die verschiedenen Supportkategorien aufgelistet sind, wird angezeigt.

5. So erhalten Sie die Kontaktdaten flr den weltweiten technischen Support von Dell:
a. Klicken Sie auf Kontaktaufnahme mit dem technischen Support.

b. Die Seite Technischen Support kontaktieren wird angezeigt. Sie enthalt Angaben dazu, wie Sie das Team des weltweiten
technischen Supports von Dell anrufen oder per Chat oder E-Mail kontaktieren kénnen.

Zugriff auf Systeminformationen tiber MyDell

Sie kdnnen das Etikett ,MyDell“ auf dem Express-Service-Tag auf der Vorderseite des PowerEdge-System verwenden, um auf
Informationen zum PowerEdge R7725-System zuzugreifen.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass ein QR-Code-Scanner auf lhrem Smartphone oder Tablet installiert ist.
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Das MyDell Etikett umfasst die folgenden Informationen zu lhrem System:

e Anleitungsvideos

e Referenzmaterialien, darunter das Installations- und Servicehandbuch, und eine mechanische Ubersicht

e Die Service-Tag-Nummer des Systems fiir den schnellen Zugriff auf die Hardwarekonfiguration und Serviceinformationen
e FEine direkte Verbindung zu Dell fir die Kontaktaufnahme mit dem technischen Support und den Vertriebsteams

Schritte

1. Rufen Sie PowerEdge-Handbucher auf und navigieren Sie zu Ihrem spezifischen Produkt oder

2. Verwenden Sie lhr Smartphone bzw. Tablet, um den modellspezifischen MyDell Quick Resource-Code (QR) auf lhrem System zu
scannen.

MyDell-Etikett fir PowerEdgeR7725System

Dell.com/support PER7725

Scan for quick access to
self-service videos and
documentation for this device.

Abbildung 228. MyDell-Etikett fiir das PowerEdgeR7725System

Automatisierter Support mit Secure Connect Gateway
(SCQG)

Dell Secure Connect Gateway (SCG) ist ein optionales Angebot der Dell Services, das den technischen Support fur Ihre Dell Server-,
Speicher- und Netzwerkgeréte automatisiert. Wenn Sie eine Secure Connect Gateway (SCG)-Anwendung in lhrer IT-Umgebung
installieren und einrichten, profitieren Sie von den folgenden Vorteilen:

e Automatisierte Problemerkennung — Das Secure Connect Gateway (SCG) Uberwacht lhre Dell Gerate und erkennt automatisch
Probleme mit der Hardware, sowohl proaktiv als auch vorausschauend.

e Automatisierte Fallerstellung — Wenn ein Problem festgestellt wird, er6ffnet das Secure Connect Gateway (SCG) automatisch einen
Supportfall beim technischen Support von Dell.

e Automatisierte Erfassung von Diagnosedaten — Secure Connect Gateway (SCG) erfasst automatisch Daten zum Systemstatus von
lhren Geraten und tbermittelt diese sicher an Dell. Diese Informationen werden vom technischen Support von Dell zur Behebung des
Problems verwendet.

e Proaktiver Kontakt — Ein/e Mitarbeiterin des technischen Supports von Dell kontaktiert Sie beztglich des Supportfalls und ist Ihnen bei
der Behebung des Problems behilflich.

Die Vorteile kdnnen je nach fir das Gerat erworbener Dell-Serviceberechtigung variieren. Weitere Informationen zu Secure Connect
Gateway (SCG) finden Sie unter secureconnectgateway.
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Dokumentationsangebot

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Dokumentationsangebot fur Ihr System.

So zeigen Sie das Dokument an, dass in der Tabelle der Dokumentationsressourcen aufgefuhrt ist:
e Gehen Sie auf der Dell Support-Website folgendermaf3en vor:

1. Klicken Sie auf den Dokumentations-Link in der Spalte Standort der Tabelle.

2. Kilicken Sie auf das benotigte Produkt oder die Produktversion.

@lANMERKUNG: Die Modellnummer finden Sie auf der Vorderseite des Systems.

3. Kilicken Sie auf der Produkt-Support-Seite auf Dokumentation.
e \erwendung von Suchmaschinen:
o Geben Sie den Namen und die Version des Dokuments in das K&stchen ,,Suchen” ein.

Tabelle 100. Zuséatzliche Dokumentationsressourcen fiir lhr System

Aufgabe Dokument Position

Einrichten Ihres Systems Weitere Informationen Uber das Einsetzen des PowerEdge-Handbtcher
Systems in ein Rack und das Befestigen finden

Sie in dem Schieneninstallationshandbuch, das im
Lieferumfang lhrer Schienenlésung enthalten ist.

Informationen zum Einrichten des Systems
finden Sie im Handbuch zum Einstieg, das im
Lieferumfang lhres Systems enthalten ist.

Konfigurieren des Systems Weitere Informationen zu den iDRAC-Funktionen PowerEdge-Handbtcher
sowie zum Konfigurieren von und Protokollieren
in iDRAC und zum Verwalten Ihres Systems

per Remote-Zugriff finden Sie im iDRAC-
Benutzerhandbuch (Integrated Dell Remote
Access Controller User's Guide).

Informationen zum Verstandnis von RACADM-
Unterbefehlen (Remote Access Controller Admin)
und den unterstitzten RACADM-Schnittstellen
finden Sie im RACADM-CLI-Handbuch fur iDRAC.

Informationen Uber Redfish und sein Protokoll,
das unterstltzte Schema und das in iDRAC
implementierte Redfish Eventing finden Sie im
Redfish-API-Handbuch.

Informationen Uber die Beschreibungen fir iDRAC-
Eigenschafts-Datenbankgruppen und -objekte
finden Sie im Handbuch zur Attributregistrierung.

Far Informationen Gber frihere Versionen der iDRAC-Handbticher
iDRAC-Dokumente.

Um die auf Inrem System vorhandene Version von
iDRAC zu identifizieren, klicken Sie in der iDRAC-
Weboberflache auf ?. > About.

Informationen Uber das Installieren des Handblcher zu Betriebssystemen
Betriebssystems finden Sie in der Dokumentation
zum Betriebssystem.
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Tabelle 100. Zuséatzliche Dokumentationsressourcen fiir lhr System (fortgesetzt)

Software von Dell finden Sie im Benutzerhandbuch
,Dell OpenManage Systems Management
Overview Guide" (Ubersichtshandbuch fiir Dell
OpenManage Systems Management).

Aufgabe Dokument Position
Weitere Informationen Uber das Aktualisieren von | Treiber
Treibern und Firmware finden Sie im Abschnitt
Methoden zum Herunterladen von Firmware und
Treibern in diesem Dokument.
Systemverwaltung Weitere Informationen zur Systems Management | PowerEdge-Handblcher

Weitere Informationen zu Einrichtung,
Verwendung und Fehlerbehebung in OpenManage
finden Sie im Benutzerhandbuch Dell OpenManage
Server Administrator User’s Guide.

OpenManage-Handbucher

Weitere Informationen zur Installation und
Verwendung von Dell SupportAssist finden Sie im
Dell SupportAssist Enterprise-Benutzerhandbuch.

serviceability tools

Weitere Informationen Uber Partnerprogramme
von Enterprise Systems Management siehe
Dokumente zu OpenManage Connections
Enterprise Systems Management.

OpenManage-Handbucher

Arbeiten mit Dell PowerEdge
RAID-Controller

Weitere Informationen zum Verstandnis der
Funktionen der Dell PowerEdge RAID-Controller
(PERC), Software RAID-Controller, BOSS-Karte
und Bereitstellung der Karten finden Sie in der
Dokumentation zum Storage-Controller.

Storage Controller-Handbucher

Grundlegendes zu Ereignis-
und Fehlermeldungen

Informationen zu den Ereignis- und
Fehlermeldungen, die von der Systemfirmware
und den Agents erzeugt werden, die die
Systemkomponenten Uberwachen, finden Sie im
EEMI-Benutzerhandbuch.

EEMI-Benutzerhandbuch

Fehlerbehebung beim System

Weitere Informationen zur Identifizierung und
Fehlerbehebung von PowerEdge-Servern finden
Sie im Handbuch zur Fehlerbehebung der Server.

PowerEdge-Handbtcher
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https://www.dell.com/support/drivers
https://www.dell.com/poweredgemanuals
https://www.dell.com/openmanagemanuals
https://www.dell.com/serviceabilitytools
https://www.dell.com/openmanagemanuals
https://www.dell.com/support/home/en-in/products/data_center_infra_int/data_center_infra_storage_adapters
https://dell.com/ErrorCodes
https://www.dell.com/poweredgemanuals
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